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ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.

Huomil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535;
7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, &
DTS and the Symbol together is a registered trademark & DTS Connect, DTS Interactive,
DTS Neo:PC are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc., All Rights Reserved.
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CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 +/-1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5 dbm

18.5+/-1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz



X570 Creator

Motherboard Layout
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)

[SSIE S}

4  CPU/ Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

5 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
7  AMD FAN LED Header (AMD_FAN_LED1)

8  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
9  ATX Power Connector (ATXPWRI1)

10 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

11  Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
12 Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (F_USB31_TC_1)
13 SATA3 Connectors (SATA3_1_2)

14 SATA3 Connectors (SATA3_3_4)

15 SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2)

16 SATA3 Connectors (SATA3_A3_A4)

17 Clear CMOS Button (CLRCBTN1)

18  System Panel Header (PANEL1)

19 Power Button (PWRBTNI1)

20 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

21 Reset Button (RSTBTNI)

22 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
24 USB 3.2 Genl Header (USB3_9_10)

25 USB 2.0 Header (USB_1_2)

26 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

27 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

28 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

29 SPITPM Header (SPI_TPM_]J1)

30 DisplayPort 1.4 Input Connector (DPIN2)
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1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 10  USB 3.2 Genl Ports (USB3_5_6)***
2 LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)* 11  USB 3.2 Genl Port (USB3_4)
310G LAN RJ-45 Port 12 USB 3.2 Gen2 Type-C Port
(AQUANTIA® AQC107)** 13 USB 3.2 Genl Port (USB3_3)

4 Central / Bass (Orange) 14 USB 3.2 Gen2 Type-C Port
5  Rear Speaker (Black) 15  DisplayPort 1.4 Input
6 Line In (Light Blue) 16  HDMI Port
7 Front Speaker (Lime)*** 17 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
8 Microphone (Pink) 18  Antenna Ports
9  Optical SPDIF Out Port 19 BIOS Flashback Button

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

Dﬁ

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

off No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED
|
‘ ~ I
LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link 10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps
(©)
Blinking Data Activity range /5Gbps connection
On Link Green 10Gbps connection

4 If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Linen
Channels (No.7) (No.5) (No. 4) (No.6)

4 \% \' - -

6 A% v A% --

8 \% v \% v

*** Please note that the USB3_5_6 do not support USB Keyboard & mouse S3/54/S5 Wakeup.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X570 Creator motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-
fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

» ASRock X570 Creator Motherboard (ATX Form Factor)

« ASRock X570 Creator Quick Installation Guide

+ ASRock X570 Creator Support CD

+ 4x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

+ 1 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna

+ 1xRight Angle Mini DisplayPort to DisplayPort Cable (Optional)
+ 2x Screws for M.2 Socket (Optional)

+ 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform .

CPU .

Chipset .

Memory 0

ATX Form Factor
20z Copper PCB

Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 and 3000 series
processors

IR Digital PWM

14 Power Phase design

AMD X570

Dual Channel DDR4 Memory Technology

4 x DDR4 DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(OC)/4000(0OC)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 3466+|
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered

memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso), ECC is only supported with
PRO CPUs.

* Pl

ease refer to Memory Support List on ASRock’s website for

more information. (http://www.asrock.com/)

* Pl

ease refer to page 26 for DDR4 UDIMM maximum

frequency support.

Max. capacity of system memory: 128GB
15p Gold Contact in DIMM Slots

Expansion AMD Ryzen series CPUs (Matisse)

Slot .

3 x PCI Express 4.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE4/PCIE6: single
at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4); triple at x8
(PCIE1) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*
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AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI Express x16 Slots (PCIE1/PCIE4/PCIE6: single at
Gen3x16 (PCIE1); dual at Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8 (PCIE4);
triple at Gen3x8 (PCIEl) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4
(PCIE6))*

AMD Ryzen series CPUs (Picasso)

+ 1x PCI Express x16 Slot (single at Gen3x8 (PCIE1) or
Gen4x4 (PCIE6))*

* The PCle bandwidth is dependent on the CPU installed.
* Supports NVMe SSD as boot disks

+ 3 x PCI Express 2.0 x1 Slots

- Supports AMD Quad CrossFireX "™, 3-Way CrossFireX"™
and CrossFireX"™

- Supports NVIDIA® Quad SLI"™ and SLI™"

« Supports NVIDIA® NVLink™ with dual NVIDIA® GeForce®
RTX series graphics cards**

** NVIDIA NVLink Bridge does not come with the package.
Please purchase it from NVIDIA® if necessary.

** This feature is only supported with Ryzen Series CPUs
(Matisse and Pinnacle Ridge).

+ 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ax module (on the rear I/0)

+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

Graphics - Integrated AMD Radeon" Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
+ Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
+ Supports DisplayPort 1.4 Input with max. resolution up to
4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz
* DisplayPort 1.4 Input is used to connect a Type-C Monitor.
+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Ports (Compliant
HDMI monitor is required)



+ Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.0

+ Supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4
Ports

+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 and
DisplayPort 1.4 Ports

+ Supports Microsoft PlayReady®

Audio

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Premium Blu-ray Audio support
+ Supports Surge Protection
- Supports Purity Sound™ 4
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
- Pure Power-In
- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Line Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Gold Audio Jacks
- 15p Gold Audio Connector
+ Supports DTS Connect

LAN 1x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I211AT):
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE
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Wireless + Intel® 802.11ax WiFi Module
LAN + Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
+ Supports WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)
+ 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity
technology
+ Supports Bluetooth 5.0 + High speed class II
+ Supports MU-MIMO

Rear Panel + 2x Antenna Ports
1/0 + 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
« 1 xHDMI Port
+ 1x DisplayPort 1.4 Input
+ 1x Optical SPDIF Out Port
+ 2xUSB 3.2 Gen2 Type-C Ports (Supports ESD Protection)
+ 6x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_5_6 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_5_6, TB_1
and TB_2 ports.
+ 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ 1x BIOS Flashback Button
+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

Storage + 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061,
support NCQ, AHCI and Hot Plug

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2260/2280/22110 M.2 PCI Express module up to Gen4x4
(64 Gb/s) (with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle
Ridge and Picasso)*

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit
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Connector

+ 1x DisplayPort 1.4 Input (DPIN2)
+ 1x SPI TPM Header
+ 1 xPower LED and Speaker Header
+ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header is compatible with a regular RGB
LED stripe.
* The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36 W) and length up to 2.5M.
+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36 W LED Strip
+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
*The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and
CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x Front Panel Audio Connector (15 Gold Audio
Connector)
+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 2x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
+ 1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (Supports ESD
Protection)
+ 1xDr. Debug with LED
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« 1 x Power Button with LED
« 1x Reset Button with LED
« 1x Clear CMOS Button

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature + Supports “Plug and Play”
+ ACPI 5.1 compliance wake up events
+ Supports jumperfree
+ SMBIOS 2.3 support
« CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, +1.8V,
VDDP Voltage Multi-adjustment

Hardware + Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Monitor Water Pump Fans
+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, VCORE _
NB, DRAM, VPPM, PCH 1.05V

oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party

overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to

the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

11



12

1.3 WiFi-802.11ax Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz
Antenna

WiFi-802.11ax + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ax + BT v5.0
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ax connectivity standards and Bluetooth v5.0. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v5.0 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 5.0 also includes Low Energy Technology
and ensures extraordinary low power consumption for PCs. The 2T2R WiFi
solution sets a WiFi high speed standard and offers max link rate up to 2.4Gbps.

* The transmission speed may vary according to the environment.

ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna
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WiFi Antenna Installation Guide

Step 1

Connect the WiFi 2.4/5 GHz

Antenna to the antenna connectors. Turn

7\ the antenna clockwise until it is securely

connected.

Step 2

Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna at
90-degree angle.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.

13
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

17
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

19
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RGB LED Cable

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on
your motherboard. Please refer to page 36 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_
FAN_LEDI).

21



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LED], please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your
motherboard. Please refer to page 36 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED]).

25
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same

brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three

memory module installed.

3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMM:s configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 B1 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR SR/DR  SR/DR  2133-2400
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Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

27
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A

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 6 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PClIe 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE5 (PCle 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE6 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

Ryzen series CPUs (Matisse):

PCIE1 PCIE4 PCIE6
Single Graphics Card Gen4x16 N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ Gen4x8 Gen4x8 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
Gen4x8 Gen4x8 Gen4x4

3-Way CrossFireX™ Mode

29



Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)

PCIE1 PCIE4 PCIE6
Single Graphics Card Gen3x16 N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ Gen3x8 Gen3x8 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
N Gen3x8 Gen3x8 Gen4x4
3-Way CrossFireX "~ Mode
Ryzen series CPUs (Picasso)
PCIE1 PCIE4 PCIE6
Gen3x8 N/A N/A
Single GraphicsCard ~ - - - - - -~~~ -~~~ -~~~ —~ - - - -~~~
N/A N/A Gen4x4

For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when using
multiple graphics cards.

30



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

X570 Creator

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

21
(see p.1, No. 22) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 18)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.



Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\Z\;"L‘AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5V the chassis speaker to this
(see p.1, No. 20) e)(e][®) header.

1 [e][e][e)

[
PLED+|
PLED+
PLED

Serial ATA3 Connectors N il - These eight SATA3

(32} ™
(SATA3_1_2: E | E connectors support SATA
see p.1, No. 13) »==o0 data cables for internal
(SATA3_3_4: ;I N ;I storage devices with up to
see p.1, No. 14) 2L b= 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_A1_A2: w == o *To minimize the boot

TAME
see p.1, No. 15) ] o time, use AMD® X570
(SATA3_A3_A4: E | IL E SATA ports (SATA3_1~4)
see p.1, No. 16) o= s for your bootable devices.

AhE

(")I ml

< <

=g Dl 0

%) %)

USB 2.0 Header
(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 25)

There is a header on this
motherboard. This USB
2.0 header can support

X570 Creator

two ports.

USB 3.2 Genl Header Vbus There are two headers on
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_7_8) IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 10) ano IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND support two ports,
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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(19-pin USB3_9_10)
(see p.1, No. 24)

IntA_P_D+

IntA_P_D:

GND

IntA_P_SSTX+

IntA_P_SSTX-
NI

GND

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

IntA_P_SSRX+
GND
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+

ND

IntA_P_D-

IntA_P_D+
D

IntA_P_SSRX-

Front Panel Type C USB
3.2 Gen2 Header
(20-pin F_USB31_TC_1)
(see p.1, No. 12)

USB Type-C Cable

There is one Front

Panel Type C USB 3.2
Gen2 Header on this
motherboard. This header
is used for connecting a
USB 3.2 Gen2 module for
additional USB 3.2 Gen2

ports.

Front Panel Audio Header N sencEs This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) Mere connecting audio devices
P g

(see p.1, No. 28)

‘ " ouT RET

[ Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R

to the front audio panel.

MIC2 L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
Q port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.
2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the
steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.
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Chassis Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 11)

(IS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

This motherboard
provides three 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis

water cooler fan, please

(4-pin CHA_FAN2/WP) GNiAN,vomes connect it to Pin 1-3.
(See p.l) NO. 23) FAN;;ZEESL;EED CONTROL

(4-pin CHA_FAN3/WP) o

(see p.1, No. 3) ——

CPU Fan Connector FAN_SPEED_CONTROL This motherboard pro-

(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 5)

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 9)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power P’ This motherboard pro-
. SR ‘ .
onnector o000 vides an 8-pin ATX 12V

(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make sure that the power cable connected is for the CPU and

not the graphics card. Do not plug the PCIe power cable to this connector.
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ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

Please connect an ATX
12V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

SPI TPM Header Splfﬁ,a This connector supports SPI
(13-pin SPI_TPM_]J1) D“”éTiSPI vos! Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No. 29) E|STT;M,P|RQ system, which can securely store
SIOIOIOIOIOO keys, digital certificates, pass-
1 [e)[e][e) QC|> (ID words, and data. A TPM system
oo TPm-cs# also helps enhance network
RSMRST# . P
SPI_MISO security, protects digital
SPI_CS0
SPI_DQ2 identities, and ensures platform
integrity.
AMD FAN LED Header ; AMD FAN LED Header is used
(4-pin AMD_FAN_ 12VG R B to connect RGB LED

LED1)
(see p.1, No.7)

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

*The AMD Fan LED Header is
compatible with a regular RGB
LED stripe.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.
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RGB LED Header 1
(4-pin RGB_HEADERI)
(see p.1, No. 27)

12V G R B

This RGB header is used to
connect RGB LED extension
cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 52 for
further instructions on this

header.

Addressable LED Header 4
(3-pin ADDR_LEDI) GND
(see p.1, No. 26) VOUDTO‘ADDR

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 53 for
further instructions on this
header.

DisplayPort 1.4 Input
(DPIN2)
(see p.1, No. 30)

This motherboard
provides a DisplayPort 1.4
Input connector. This
connector is used to
connect a DisplayPort
compatible device.
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2.7 Smart Switches

The motherboard has four smart switches: Power Button, Reset Button, Clear
CMOS Button and BIOS Flashback Button, allowing users to quickly turn on/off the
system, reset the system, clear the CMOS values or flash the BIOS.

Power Button
(PWRBTN)
(see p.1, No. 19)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the
system.

Reset Button Reset Button allows
(RSTBTN) users to quickly reset the
(see p.1, No. 21) system.

Clear CMOS Button e __ o Clear CMOS Button
(CLRCBTNI1) .‘. allows users to quickly
(see p.1, No. 17) clear the CMOS values.

This function is workable only when you power off your computer and unplug the power

supply.
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BIOS Flashback Button ‘ BIOS Flashback Button allows users
(BIOS_FBI) BIOS to flash the BIOS.
(see p.3, No. 19) Flashback

ASRock BIOS Flashback feature allows you to update BIOS without powering on the system, even
without CPU.

To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below.

—

. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of

your USB flash drive must be FAT32.
Extract BIOS file from the zip file.

[S]

oW

Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.

w

. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC
switch.

*There is no need to power on the system.

Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.

Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.

Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed.

*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not

operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback

® N oo

port.

**If the LED does not light up at all then please disconnect power from the system and remove/
disconnect the CMOS battery from the motherboard for several minutes. Reconnect power
and battery and try again.

QO

(=—]| =] | =]
& == =

\ 4
USB BIOS Flashback port
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2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even
easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code Description

0x10 PEI_CORE_STARTED
0x11 PEI_CAR_CPU_INIT
0x15 PEI_CAR_NB_INIT

0x19 PEI_CAR_SB_INIT

0x31 PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32 PEI_CPU_INIT

0x33 PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34 PEI_CPU_AP_INIT

0x35 PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36 PEI_CPU_SMM_INIT
0x37 PEI_MEM_NB_INIT
0x3B PEI_MEM_SB_INIT

0x4F PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60 DXE_CORE_STARTED
0x61 DXE_NVRAM_INIT
0x62 DXE_SBRUN_INIT
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0x63

0x68

0x69

0x6A

0x70

0x71

0x72

0x78

0x79

0x90

0x91

0x92

0x93

0x94

0x95

0x96

0x97

0x98

DXE_CPU_INIT

DXE_NB_HB_INIT

DXE_NB_INIT

DXE_NB_SMM_INIT

DXE_SB_INIT

DXE_SB_SMM_INIT

DXE_SB_DEVICES_INIT

DXE_ACPI_INIT

DXE_CSM_INIT

DXE_BDS_STARTED

DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

DXE_PCI_BUS_BEGIN

DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

DXE_PCI_BUS_ENUM

DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

DXE_CON_OUT_CONNECT

DXE_CON_IN_CONNECT
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0x99

0x9A

0x9B

0x9C

0x9D

0xA0

0xAl

0xA2

0xA3

0xA4

0xA5

0xA6

0xA7

0xA8

0xA9

0xAB

0xAD

0xAE

DXE_SIO_INIT

DXE_USB_BEGIN

DXE_USB_RESET

DXE_USB_DETECT

DXE_USB_ENABLE

DXE_IDE_BEGIN

DXE_IDE_RESET

DXE_IDE_DETECT

DXE_IDE_ENABLE

DXE_SCSI_BEGIN

DXE_SCSI_RESET

DXE_SCSI_DETECT

DXE_SCSI_ENABLE

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

DXE_SETUP_START

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

DXE_READY_TO_BOOT

DXE_LEGACY_BOOT
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0xAF

0xBO

0xB1

0xB2

0xB3

0xB4

0xB5

0xB6

0xB7

0xFO0

0xF1

0xF2

0xF3

0xF4

0xEO0

0xE1

0xE2

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

DXE_RESET_SYSTEM

DXE_USB_HOTPLUG

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

DXE_NVRAM_CLEANUP

DXE_CONFIGURATION_RESET

PEI_RECOVERY_AUTO

PEI_RECOVERY_USER

PEI_RECOVERY_STARTED

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

PEI_S3_STARTED

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3

0x50

0x53

0x55

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B

0xDO0

0xD1

0xD2

0xD3

0xD4

0xD5

0xD6

0xD7

PEI_S3_OS_WAKE

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

PEI_CPU_MISMATCH

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

PEI_CPU_NO_MICROCODE

PEI_CPU_ERROR

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

DXE_CPU_ERROR

DXE_NB_ERROR

DXE_SB_ERROR

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

DXE_NO_CON_OUT

DXE_NO_CON_IN
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0xD8

0xD9

0xDA

0xDB

0xDC

0xE8

0xE9

0xEA

0xEB

DXE_INVALID_PASSWORD

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports 2260/2280/22110 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)
(with Matisse) or Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

{  module, find the corresponding nut

12
o
% ﬂ § location to be used.

Nut Location A B C
PCB Length 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2260  Type 2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the blue plastic film
from the silicone heat spreader on
the M.2 heatsink before you install a
M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Peel off the orange
protective film on the nut to be

used. Then hand tighten the standoff
into the desired nut location on

the motherboard. Align and gently
insert the M.2 (NGFF)

SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver

g
: to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

= as this might damage the module.

©
-0
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCIe

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PCle
Samsung PCle
Samsung PCle
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

for details: http://www.asrock.com



2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3) supports 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

: (5 ) { Step2

{  Depending on the PCB type and

O
o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B C D E

PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type2280  Type 22110

X570 Creator
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the blue plastic film
from the silicone heat spreader on the
M.2 heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Peel off the orange
protective film on the nut to be

used. Then hand tighten the standoff
into the desired nut location on the
motherboard. Align and gently insert
the M.2 (NGFF)

SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk
Intel

Intel

Intel

Intel
Kingston
Samsung
Samsung
Samsung
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
ezlink
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
PCle
PCle
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle
PCle
SATA
SATA
SATA
PCle
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
PCle

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen?2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA - AXNS381E-128GM-B
ASX8000NP-512GM-C/ 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
ASUB00NS38-512GT-C / 512GB
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk X400-SD8SN8U-128G

Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend TS256GMTS800-256GB
TS512GMTS800 / 512GB

V-Color 120G

V-Color 240G

WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

X570 Creator

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

for details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADERI) on the motherboard.

B

nsReck [

|

—

1]

1 o

L]

1] o U 8

j] = g |] D

i ° -

il A

S I HHAE_ il
— :
[—
e e » RGB_HEADERI

4 [ i o —

H [I—— — 1@@@@
— H 12VG R B

B mﬁlmm EED (%EO D
S

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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onnecting the Addressable RGB LED Stri

X570 Creator

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on

the motherboard.

ADDR_LED1

S 2=
L il
iy =
o |, e
12797 O
—

T (el C0s
A

[
» 1

GND
DO_ADDR
vouT

: 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

W

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/

GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

53



54

ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your
preference.

Toggle on/off the

RGB LED Switch LED Channel: Chipset Heatsink
Select a RGB LED light effect
from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply All

the motherboard



1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X570 Creator von ASRock entschieden haben - ein
zuverlédssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitdtskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.

Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite
http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock X570 Creator — Motherboard (ATX-Formfaktor)

+ ASRock X570 Creator - Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X570 Creator — Support-CD

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

+ 1x2,4/5-GHz-WLAN-Antenne von ASRock

+ 1 x Rechtwinkliges Mini-DisplayPort-zu-Display-Port-Kabel (optional)
+ 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 2 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

X570 Creator

55



56

1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatz

+ ATX-Formfaktor
« Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

« Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Prozessoren der Serie
Ryzen™ 2000 und 3000

+ Digitaler IR-PWM

+ 14-Leistungsphasendesign

+ AMD X570

+ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplatze

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen
DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200
(OC)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)
/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und
non-ECC, ungepufferter Speicher*

« Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)
unterstiitzen DDR4 3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/
2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen
DDRA4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133
non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso), ECC wird nur mit
PRO-Prozessoren unterstiitzt.
* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)
* Bitte beachten Sie Seite 26 fiir die maximal unterstiitzte
Frequenz von DDR4-UDIMM.

« Systemspeicher, max. Kapazitit: 128GB

+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)

+ 3 x PCI-Express 4.0-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE4/
PCIE6:einzeln bei x16 (PCIE1); doppelt bei x8 (PCIE1) / x8
(PCIE4); dreifach bei x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6)*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI-Express-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE4/
PCIE6:einzeln bei Gen3x16 (PCIEL); doppelt bei Gen3x8
(PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4); dreifach bei Gen3x8 (PCIE1) /
Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6)*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso)

+ 1x PCI-Express-x16-Steckplatz (einzeln bei Gen3x8 (PCIE1)
oder Gen4x4 (PCIE6))*

* Die PCle-Bandbreite hingt von der installierten CPU ab.
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

+ 3 x PCI-Express-2.0-x1-Steckplatz

« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireXTM, 3—Wege—CrossFireXTM
und CrossFireX™

« Unterstiitzt NVIDIA® Quad SLI™ und SLI™"

« Unterstiitzt NVIDIA® NVLink™ mit zwei Grafikkarten der
NVIDIA®-GeForce®-RTX-Serie**

** NVIDIA-NVLink-Bridge wird nicht mitgeliefert. Bei Bedarf
bitte von NVIDIA® kaufen.

** Dieses Merkmal wird nur von CPUs der Ryzen-Serie
unterstiitzt (Matisse und Pinnacle Ridge).

+ 1x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ax-WLAN-Modul (an den riickseitigen 1/O).

«+ 15-p-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

™

Grafikkarte + Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon - Vega-Serie in
APU der Ryzen-Serie*
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
« Freigabespeicher von standardmiflig 2GB. Max.
Freigabespeicher unterstiitzt bis zu 16GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation
von 32GB Systemspeicher.
« Unterstiitzt HDMI 2.0 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 60Hz
- Unterstiitzt DisplayPort 1.4-Eingang mit maximaler Auflosung
von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 120Hz
* DisplayPort-1.4-Eingang dient der Verbindung eines Type-C-
Monitors.
« Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe
(12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit
HDMI 2.0-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
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Audio

LAN

Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.0
Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 2.0- und DisplayPort 1.4-
Ports

Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0-
und DisplayPort-1.4-Ports

Unterstiitzt Microsoft PlayReady®

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-

Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

Unterstiitzt Purity Sound™ 4

- erstklassiger Headset-Verstarker fiir Audioanschluss an der
Frontblende (unterstiitzt Headsets mit bis zu 600 Ohm)

- Reiner Stromeingang

- Direct Drive Technology

- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am Line-Ausgang

- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal

- Goldene Audioanschliisse

- 15-p-Gold-Audioanschluss

Unterstiitzt DTS Connect

1 x 10-Gigabit-LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung

Unterstiitzt PXE

1 x Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I211AT):

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische
Entladung

Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
Unterstiitzt PXE
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Wireless LAN - Intel®-802.11ax-WLAN-Modul
« Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)
« Unterstiitzt WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)
2 Antennen zur Unterstiitzung von Diversititstechnologie
2 (senden) x 2 (empfangen)
+ Unterstiitzt Bluetooth 5.0 + High-Speed, Klasse II
« Unterstiitzt MU-MIMO

Riickblende, E/A - 2 x Antennenanschluss
+ 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
« 1xHDMI-Port
+ 1x DisplayPort 1.4-Eingang
+ 1x Optischer SPDIF-Ausgang
+ 2x USB-3.2-Gen2-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 6 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_5_6
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_5_6-, TB_1- und TB_2-
Ports nicht unterstitzt.
+ 2xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
1 x BIOS-Flashback-Taste
+ HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene
Audioanschliisse)

Speicher + 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging

o 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse von ASMedia ASM1061,
unterstiitzt NCQ, AHCI und Hot-Plugging

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
Typ-2260/2280/22110- M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4 x 4
(64 Gb/s)(mit Matisse) oder Gen3 x 4 (32 Gb/s)(mit Pinnacle
Ridge und Picasso)*

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2230/
2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 4 x 4 (64 Gb/s)*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit
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Anschluss

+ 1x DisplayPort 1.4-Eingang (DPIN2)
1 x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die AMD-Liifter-LED-Steckleiste ist mit einer herkémmlichen
RGB-LED-Leiste kompatibel.
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von
bis zu 2,5 m.
+ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A
(24 W).
3 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_
FAN3/WP kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Lifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss).
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene
Audioanschluss)
« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 2 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1x USB-3.2-Gen2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1xDr. Debug mit LED
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BIOS-Funktion

Hardwareiiber-
wachung

Betriebssystem

Zertifizierungen

1 x Ein-/Austaste mit LED
1 x Reset-Taste mit LED
1 x CMOS-16schen-Taste

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

Unterstiitzt Jumper-frei

SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, +1,8V, VDDP,

Mehrfachspannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-,
Gehduse-/Wasserpumpenliifter

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-
, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die

A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschiidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine

Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 22) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlielen Sie dann die Kontakte an CLRCMOSI 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung loschen miissen, starten Sie
das System zunachst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehduse

entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlielen

der Kabel die positiven und

negativen Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdt-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und SPEAKER
Lautsprecher-Stiftleiste DU;&JQAMY
(7-polig, SPK_PLED1) +5v_ |
(siehe S. 1, Nr. 20) [e](e][e)
11 [O[O]O
[
PLED+
PLED+
PLED-

Bitte verbinden Sie die Be-
trieb-LED des Gehéuses und den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-
Anschliisse
(SATA3_1_2:
siehe S. 1, Nr. 13)
(SATA3_3_4:
siehe S. 1, Nr. 14)
(SATA3_A1_A2:
siehe S. 1, Nr. 15)
(SATA3_A3_A4:
siehe S. 1, Nr. 16)

1 [Ir ]

] Ir

f——1 I——1 I——1

i

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2

SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

—1

Diese acht SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

* Nutzen Sie zum Minimieren
der Startzeit AMD®-X570-SATA-
Ports (SATA3_1~4) fiir Ihre
bootfihigen Gerite.

USB 2.0-Stiftleiste USB_PWR

(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 25)

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB 2.0
-Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

P-
USB_PWR
USB 3.2 Genl-Stiftleiste Vous Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_7_8) IntA_PA_SSRX- maresse  Motherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 10) ano IniA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_SSTX+

GND

IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

unterstiitzen.




IntA_P_D+

(19-polig, USB3_9_10) ieses

(siehe S. 1, Nr. 24)

P_D-

IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-
ND

IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-

0|0,

o
Q

o[0
olo]o]o

Q
T

Vbus

—o[ot—35
g

IntA_P_SSRX+
GND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-
IntA_P_D+
p/ntAP_

InfA_P_SSRX~
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Type-C-USB-3.2
Gen2-Stiftleiste fir die
Frontblende

(20-polig, F_USB31_
TC_1)

(siehe S. 1, Nr. 12)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-

USB-3.2 Gen2-Stiftleiste fiir

die Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Gen2-Moduls fiir zusatzliche
USB-3.2 Gen2-Ports.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIOL1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

D
PRESENCE #
MIC_RET

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlieen von Audiogeriten

an der Frontblende.

jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen

Q 1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu

in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)
-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume

(Aufnahmelautstirke) an.
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Gehéuse-Wasserpumpen-

Lifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 11)

(4-polig, CHA_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 23)
(4-polig, CHA_FAN3/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 3)

,Now s

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Dieses Motherboard bietet

drei 4-polige Wasserkiihlung-
Gehiuseliifteranschliisse.

Falls Sie einen 3-poligen
Gehause-Wasserkihlerlifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieSen méchten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lufteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen Wasserkiithlung-
CPU-Lifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlieflen Sie es zur
Nutzung eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 13 an.



X570 Creator

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

R
000

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel

der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. SchlieRen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an

diesenAnschluss an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

N
U

An diesen Anschluss schlieflen
Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

RST#

SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schliissel, digitale Zertifikate,
Kennworter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Stirkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritit.
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AMD-Liifter-LED-
Stiftleiste

(4-polig, AMD_FAN_
LEDI1)

(siehe S. 1, Nr. 7)

12V G R B

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlingerungskabels.
Der Kabelanschluss erméglicht
Nutzern die Wahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten.
* Die AMD-Liifter-LED-Steckleiste
ist mit einer herkdommlichen RGB-
LED-Leiste kompatibel.

Achtung;: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_
HEADER1)

(siehe S. 1, Nr. 27)

12V.G R B

Diese RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiddigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 52.

Adressierbare-LED-
Stiftleiste

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 26)

68

1
GND
DO_ADDR

vouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verldngerungskabels, womit
Nutzer zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten wéhlen kénnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls konnte
das Kabel beschiddigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 53.
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DisplayPort-1.4-Eingang
(DPIN2)
(siehe S. 1, Nr. 30)

1

Dieses Motherboard bietet einen
DisplayPort-1.4-Eingang. Dieser
Anschluss dient der Verbindung
eines DisplayPort-kompatiblen

Gerites.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat vier intelligente Schalter: Ein-/Austaste, Reset-Taste, CMOS-
leeren-Taste und BIOS-Flashback-Taste erméglichen schnelles Ein-/Ausschalten des
Systems, Riicksetzung des Systems, Loschung der CMOS-Werte und Leerung des
BIOS.

Ein-/Austaste
(PWRBTN)
(siehe S. 1, Nr. 19)

Mit der Ein-/Austaste kann der
Benutzer das System schnell
ein-/abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Der Reset-Taste ermdoglicht das

schnelle Riicksetzen des Systems.

CMOS-16schen-Taste
(CLRCBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

Mit der CMOS-l6schen-Taste
konnen Benutzer die CMOS-
Werte schnell 16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die
Stromversorgung unterbrechen.
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BIOS-Flashback-Taste ‘ BIOS-Flashback-Taste
(BIOS_FB1) 8ios ermoglicht Nutzern die Leerung
(siche S. 3, Nr. 19) P des BIOS.

ASRocks BIOS-Flashback-Funktion ermdglicht Thnen die Aktualisierung des BIOS ohne Einschalten des

Systems, sogar ohne CPU.

Befolgen Sie zur Verwendung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter:http://www.asrock.com.

2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Ihr USB-Flash-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem
Thres USB-Flash-Laufwerks FAT32 ist.

3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.

4. Benennen Sie die Datei in ,,creative.rom” um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von X:
USB-Flash-Laufwerk.

5. Verbinden Sie den 24-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard. Schalten Sie dann den
Netzschalter des Netzteils ein.

* Sie miissen das System nicht einschalten.
6. Schlielen Sie dann Thr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.

7. Driicken Sie die BIOS-Flashback-Taste etwa drei Sekunden lang. AnschlieSend beginnt die LED zu
blinken.

8. Warten Sie, bis die LED aufhort, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen ist.

*Falls die LED dauerhaft griin leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig
funktioniert. Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk an den USB-BIOS-Flashback-Port
angeschlossen ist.

USB-BIOS-Flashback-Port
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X570 Creator, une carte meére
fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock X570 Creator (facteur de forme ATX)

+ Guide d’installation rapide pour ASRock X570 Creator

+ CD dassistance pour ASRock X570 Creator

+ 4x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

+ 1xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock

+ 1x cable a angle droit Mini DisplayPort vers DisplayPort (en option)
+ 2xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 2x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)



1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

. Facteur de forme ATX
« PCB cuivre 2 onces

+ Prend en charge la gamme de processeurs AMD AM4 socket

Ryzen™ 2000 et 3000

+ PWM numérique IR

+ Alimentation a 14 phases

- AMD X570

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4 x fentes DIMM DDR4

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC 4666+
(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)
/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge les
mémoires sans tampon non ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/

2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso), ECC est pris en charge
uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 26 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 128Go
» Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)
+ 3 x fentes PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:Simple en
mode x16 (PCIE1) ; double en mode x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) ;

triple en mode x8 (PCIEL) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

X570 Creator
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Graphiques

Processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x fentes PCI Express x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6 :Simple en mode
Gen3x16 (PCIE1); double en mode Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8
(PCIE4); triple en mode Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) /
Gen4x4 (PCIE6))*

Processeurs AMD série Ryzen (Picasso)

+ 1x fente PCI Express x16 (simple en mode Gen3x8 (PCIE1) ou
Gen4x4 (PCIE6))*.

* La bande passante PCle dépend du processeur installé.
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

3 x fentes PCI Express 2.0 x1

+ Prend en charge AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ et
CrossFireX™

« Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™"

« Prend en charge NVIDIA® NVLink™ avec deux cartes graphiques
NVIDIA® GeForce® série RTX**

** Le pont NVIDIA NVLink nest pas livré avec lensemble. Veuillez

"acheter auprés de NVIDIA® si nécessaire.

** Cette fonctionnalité n'est prise en charge que par les processeurs
série Ryzen (Matisse et Pinnacle Ridge).

« 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module WiFi-802.11ax
fourni (sur I'E/S arriére)

+ Contact doré 15y dans fente VGA PCle (PCIE1)

Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU

série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+  Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
+ Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
+ Prend en entrée DisplayPort 1.4 avec une résolution max. jusqu'a
4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz
* L'entrée DisplayPort 1.4 est utilisée pour connecter un moniteur de
type C.
+ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.0
(un écran compatible HDMI est requis)
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+ Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec
HDMI 2.0

+ Prend en charge HDCP 2.2 via ports HDMI 2.0 et
DisplayPort 1.4

+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les
ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4

+ Prend en charge Microsoft PlayReady®

Audio + Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1220)
+ Compatible audio Blu-ray Premium
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
- Prend en charge Purity Sound™ 4
- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqua
600 Ohms)
- Entrée dalimentation Pure Power
- Technologie Direct Drive
- Blindage isolant PCB
- Détection d'impédance sur le port de sortie ligne
- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
- Connecteurs jack audio or
- Connecteur audio or 15u
+ Prend en charge DTS Connect

Réseau 1 x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s (Intel® I211AT) :
« Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az
+ Prend en charge PXE
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Réseau sans-fil .

Connectiquedu -
panneau arriére -

Module Wi-Fi 802.11ax Intel®

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 antennes pour prendre en charge la technologie diversifiée
2 (émission) x 2 (réception)

Prend en charge Bluetooth 5.0 + haute vitesse classe II
Prend en charge MU-MIMO

2 x ports antenne

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

1 x entrée DisplayPort 1.4

1 x port sortie optique SPDIF

2 x ports USB 3.2 Gen2 type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

6 x ports USB 3.2 Gen1 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports
USB3_5_6.

* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en
charge sur les ports USB3_5_6, TB_1 et TB_2.

Stockage .

2 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)

1 x Bouton BIOS Flashback

Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriére / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone
(Connecteurs jack audio or)

4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, prise en charge de RAID
(RAID 0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement &
chaud

4 x connecteurs SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061,
compatibles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x socket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2260/2280/22110 touche M jusqu'a Gen4 x4
(64 Go/s) (avec Matisse) ou Gen3 x4 (32 Go/s)(avec Pinnacle
Ridge et Picasso)*

1 x socket Hyper M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et
M.2 PCI Express jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s)*

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2
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Connecteur + 1xentrée DisplayPort 1.4 (DPIN2)
+ 1xembase SPI TPM
+ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED du ventilateur AMD est compatible avec une
bande LED RVB standard.
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.
+ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 1xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
+ 3 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_
FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.
« 1 x connecteur d’'alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 1 x connecteur d’'alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 1 x connecteur d’'alimentation 12 V 4 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
+ 1x Connecteur audio panneau avant (15p Connecteur audio or)
+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Gen2 Type C sur panneau avant (Protection
contre les décharges électrostatiques)

+ 1x Dr Debug avec témoin LED
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Caractéristiques
du BIOS

Surveillance du
matériel

Systeme
d’exploitation

Certifications

1 x bouton de mise en marche avec témoin LED
1 x bouton de réinitalisation avec témoin LED
1 x bouton Clear CMOS

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Prend en charge la fonction « Plug and Play »

Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

Prend en charge la configuration Jumpfree

Compatible SMBIOS 2.3

Réglage de la tension CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, +1,8V, VDDP

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe
a eau, chéssis/pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe
a eau, chéssis/pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse

du ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a eau, chassis/pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU/pompe a eau, chassis/pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking

f Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire

provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait

a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) Cavalier ( )3 CMOS
(voir p.1, No. 22) avalier jumper) @ Ouvert : Par défaut
2 broches

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dialimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis [éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

sdiabl;

ces embases ou connecteurs end a irré votre carte mére.

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 18)

réinitialisation et le témoin détat

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant

HDLED-
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les céables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/83. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLEDI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/ |

©)
] [e](e]e)
0. |
PLED+
PLED+

PLED-

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chassis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_1_2:

voir p.1, No. 13)
(SATA3_3_4:

voir p.1, No. 14)
(SATA3_A1_A2:

voir p.1, No. 15)
(SATA3_A3_A4:

voir p.1, No. 16)

i)

g [Ir

d [

f—1 I——1 I——1

i

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

—1

Ces huit connecteurs SATA3 sont
compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Go/s.
* Pour minimiser le temps au
démarrage, utilisez les ports
AMD*® X570 SATA (SATA3_1~4)

pour vos appareils démarrables.

Embase USB 2.0
(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 25)

Il y a un embase sur cette carte
mere. Cette embase USB 2.0 peut
prendre en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 a 19 broches)
(voir p.1, No. 10)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cette carte mere comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 3.2 Genl peut prendre en

charge deux ports.
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(USB3_9_104 AP D
GND
19 broches) AT g8k
NI

GND
IntA_P_SSRX+

(VOiI‘ p.l, No. 24) wA\/,g,sst
ooobéé
1 QI
‘ \/‘bus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GN
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
‘D\mA,F,D+
Embase USB 3.2 Gen2 Cette carte meére comprend une
Type C sur panneau avant embase USB 3.2 Gen2 Type C sur
(F_USB31_TC_1a le panneau avant. Cette embase
20 broches) sert & connecter un module USB
(voir p.1, No. 12) 7 3.2 Gen2 pour des ports USB 3.2

USB Type-C Cable

Gen?2 supplémentaires.

Embase audio du
panneau frontal
(HD_AUDIO1 a
9 broches)

(voir p.1, No. 28)

D
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Cette embase sert au
branchement des appareils audio
au panneau audio frontal.

®

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

N

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.
E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».



Connecteurs du
ventilateur de pompe a
eau du chéssis
(CHA_FAN1/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 11)

(CHA_FAN2/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 23)
(CHA_FAN3/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

(SIS

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34
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Cette carte meére est dotée de trois
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis

a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.

Connecteur du
ventilateur du
processeur(CPU_FANI a
4 broches)

(voir p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le

brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a
eau du processeur
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez le

brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur
d’alimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 9)

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.
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Connecteur
dralimentation ATX 12V
(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

L0
000

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur dalimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.

Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

U

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.

*La fiche d'alimentation
électrique s'adapte a ce

connecteur dans un seul sens.

Embase SPI TPM
(SPL_TPM_J1a13
broches)

(voir p.1, No. 29)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CcLK
SPI_MOSI
RST#
|TFI'M7PIRQ

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systtme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.
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Embase LED de 1
VENTILATEUR AMD
(AMD_FAN_LED1 a4

broches)

(voir p.1, No. 7)

12VG R B

L'embase LED de
VENTILATEUR AMD sert a
connecter le cable d'extension
LED RVB fourni avec un
dissipateur thermique AMD.

La connexion par cable permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.

* L'embase LED du ventilateur
AMD est compatible avec une
bande LED RVB standard.
Attention : N'installez jamais le
céble LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre

endommagé.

Embase LED RVB 1
(RGB_HEADERI a4

broches)

(voir p.1, No. 27)

12V G R B

Cette embase RVB sert a
connecter le cable d'extension
LED RVB qui permet aux
utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page

52 pour des instructions

supplémentaires sur cette embase.

Embase LED adressable 1

(ADDR_LED1 a3 GND
DO_ADDR

broches) VOUT

(voir p.1, No. 26)

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 53
pour des instructions

supplémentaires sur cette embase.
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Entrée DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(voir p.1, No. 30)

Cette carte mere dispose d'un
connecteur d'entrée
DisplayPort 1.4. Ce connecteur
est utilisé pour connecter un
périphérique compatible

DisplayPort.
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1.5 Boutons intelligents

La carte mére est équipée de quatre boutons intelligents : Bouton de mise en marche,
bouton de réinitialisation, bouton Effacer CMOS et bouton BIOS Flashback,

permettant aux utilisateurs d’allumer/éteindre rapidement le systéme, de réinitialiser
le systéme, deffacer les valeurs CMOS ou de flasher le BIOS.

Bouton d'alimentation
(PWRBTN)
(voir p.1, No. 19)

Le bouton d'alimentation permet
aux utilisateurs d’allumer/
éteindre le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN)
(voir p.1, No. 21)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs
de réinitialiser le systeme

rapidement.

Bouton Clear CMOS
(CLRCBTN1)
(voir p.1, No. 17)

Le bouton deffacement Clear
CMOS permet aux utilisateurs
deffacer les valeurs CMOS

rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon

dalimentation débranché.
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Bouton BIOS Flashback ‘ Le bouton BIOS Flashback
(BIOS_FB1) Bios permet aux utilisateurs de

Flashback

(voir p.3, No. 19) flasher le BIOS.

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre & jour le BIOS sans allumer le systeme,
méme sans processeur.

Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock :http://www.asrock.com.

2. Copiez le fichier du BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le systéme de fichiers de votre

clé USB est FAT32.

3. Procédez al'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.

4. Renommez le fichier a "creative.rom" et enregistrez-le dans le répertoire racine de X : Clé USB.

5. Branchez le connecteur d'alimentation 24 broches sur la carte mére. Allumez ensuite l'interrupteur
CA de I'alimentation électrique.

*1l n'est pas nécessaire d'allumer le systeme.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.

7. Appuyez sur le bouton BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence alors &
clignoter.

8. Attendez que la LED arréte de clignoter, indiquant que le flashage du BIOS a été effectué.

*Si l'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne pas

correctement. Veuillez vous assurer d'avoir brancher la clé USB sur le port USB BIOS Flashback.

QO

Port BIOS Flashback USB
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1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock X570 Creator, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

» Scheda madre ASRock X570 Creator (Fattore di forma ATX)

+ Guida all'installazione rapida di ASRock X570 Creator

+ CD di supporto per ASRock X570 Creator

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

+ 1x Antenna ASRock WiFi 2,4/5 GHz

+ 1x cavo da Mini DisplayPort a DisplayPort angolo destro(opzionale)
+ 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 2 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Fattore di forma ATX
PCB 20z rame

Supporta processori socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000 e 3000
PWM Digitale IR

Potenza a 14 fasi

AMD X570

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non
ECC, senza buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Picasso), ¢ supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 26 per il supporto della frequenza
massima DDR4 UDIMM.

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)

3 x alloggi PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:singolo
ax16 (PCIE1); doppio a x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4); triplo a x8
(PCIE1) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*
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Grafica

CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

« 3 alloggi PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5:singolo a
Gen3x16 (PCIEL); doppio a Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4);
triplo a Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

CPU serie AMD Ryzen (Picasso)

« 1 alloggio PCI Express x16 (singolo a Gen3x8 (PCIE1) o Gen4x4
(PCIE6))*

* La banda PCI2 dipende dalla CPU installata.
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

+ 3 xalloggi PCI Express 2.0 x1

- Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX"" and
CrossFireX"™

« Supporto di NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™"

- Supporto di NVIDIA® NVLink™ con doppia scheda grafica serie
NVIDIA® GeForce® RTX**

** NVIDIA NVLink Bridge non ¢ fornito in dotazione. Se
necessario, acquistarlo presso NVIDIA®.

** Questa funzione ¢ supportata solamente con CPU serie Ryzen
(Matisse e Pinnacle Ridge).

+ 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ax
fornito (sul pannello I/O posteriore)

« Contatti doro 15u nell'alloggio VGA PCle (PCIE1)

+ Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
+ Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz
+ Supporta ingresso DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino
a 4K x 2K (4096x2160) a 120Hz
* Lingresso DisplayPort 1.4 ¢ utilizzato per collegare un monitor
tipo-C.
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0

(& necessario un monitor compatibile HDMI)
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+ Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.0

+ Supporto HDCP 2.2 con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4

+ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte
HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4

+ Supporto Microsoft PlayReady”

Audio « Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

+ Supporto audio Blu-ray Premium

+ Supporta protezione da sovratensione

- Supporto di Purity Sound™ 4
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio

pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
- Tecnologia Direct Drive
- Schermatura isolata PCB
- Sensore impedenza sulla porta di uscita linea
- Layer PCB individuali per canali audio R/L
- Connettori audio dorati
- Connettore audio dorato 15 p

+ Supporta DTS Connect

LAN 1x 10 LAN Gigabit 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s

(AQUANTIA® AQC107):

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto PXE

1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® I211AT):

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

« Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Supporto PXE

LAN wireless + Modulo Intel® 802.11ax WiFi
+ Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
+ Supporta WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)
- 2 antenne per supportare tecnologia a diversita 2 (trasmissione)
x 2 (ricezione)
+ Supporto di Bluetooth 5.0 + High speed Classe II
+ Supporta MU-MIMO
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1/0 pannello + 2xporte antenna
posteriore + 1 x porta mouse/tastiera PS/2
+ 1xporta HDMI
« 1 x ingresso DisplayPort 1.4
+ 1 x porta uscita SPDIF ottico
« 2x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (supporta protezione da
scariche elettrostatiche)
« 6 xporte USB 3.2 Genl1 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
* Alimentazione Ultra USB supportata sulle porte USB3_5_6.
* La funzione di riattivazione ACPI non € supportata sulle porte
USB3_5_6, TB_1 e TB_2.
« 2xporta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
+ 1 x Tasto Flashback BIOS
+ Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori

audio dorati)

Archiviazione + 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

+ 4 x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061, supportano
NCQ, AHCI e Hot Plug

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI
Express di tipo M Key 2260/2280/22110 fino a Gen4 x4
(64 Gb/s)(con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle
Ridge e Picasso)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2
PCI Express fino a Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
* Supporta kit ASRock U.2
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Connettore

+ 1xingresso DisplayPort 1.4 (DPIN2)
« 1xconnettore SPI TPM
+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 connettore del LED della ventola AMD ¢ compatibile con una
normale striscia a LED RGB.
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 1x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
+ 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin o
4 a pin.
+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
+ 1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore
alimentazione ad alta densita)
1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
« 2xheader USB 3.2 Genl1 (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x Connettore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello anteriore (supporta
protezione ESD)
+ 1xDr. Debug con LED
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x Tasto d'alimentazione con LED
1 x Tasto di ripristino con LED
1 x pulsante per azzerare la CMOS

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformia ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, +1,8 V,

multiregolazione della tensione VDDP

Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dellacqua,
telaio/pompa dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dellacqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o

l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking pu influenzare la stabilita del
sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a
proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS S i CMOS

(CLRCMOSI) Jumper a2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 22)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOS]I per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto d'alimentazione,

sistema

(PANELI1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

all'assegnazione dei pin definita

HDLED-
HDLED+ di seguito. Annotare i pin positivi

e negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino
per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢ spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione,
LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello
frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin

siano corrette.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e

. . DUMMY ;
alimentazione e DUMMY altoparlante a questo connettore.
altoparlante v | 5
(SP(Il(_PLEDl a7 pin) [ 1ololo

.1,n. 20 |
(vedere pag. 1, n. 20) e |
PLED+
PLED-
Connettori Serial ATA3 , =] ] - Questi otto connettori SATA3
(SATA3_1_2: E | E supportano cavi di trasmissione
vedere pag. 1, n. 13) o == o dati SATA per i dispositivi
(SATA3_3_4: :';I ] [ zl d’archiviazione interni velocita di
vedere pag. 1, n. 14) E | E trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
(SATA3_A1_A2: o == * Per ridurre al minimo i tempi
o ] P .1s
vedere pag. 1, n. 15) < 1 < davvio, utilizzare le porte AMD
[32] (32}
(SATA3_A3_A4: = = SATA (SATA3_1~4) peri
< =l =] <
vedere pag. 1, n. 16) w0 dispositivi d’avvio.
MR
2 2
g &
%) %)

ir
[

Connettore USB 2.0
(USB_1_2 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

Su questa scheda madre cé un
connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due

porte.
Header USB 3.2 Genl Vbus Ci sono due connettori su questa
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_7_8 19 pin) InlA_PA_SSRX- niA_PB_SSRX+ scheda madre. Ciascun header
IntA_PA_SSRX+ GND
(vedere pag. 1, n. 10) eno IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl pud supportare
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND due porte‘
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy
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IntA_P_D+
In A,F,[E)—
(USB3_9_10a 19 pin) Hisriadtan
GND
(vedere pag. 1, n. 24) e pssex.
Vbus
\
S [E)[S] [ [ [}
1 QURIQIQ
\/‘DUS
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
D IntA_P_D+
Connettore USB 3.2 Gen2 - E presente un connettore USB 3.2
tipo C pannello anteriore Gen?2 tipo C pannello anteriore
(F_USB31_TC_1a20 su questa scheda madre. Questo
pin) connettore viene utilizzato per il
(vedere pag. 1, n. 12) 7 collegamento di un modulo
USB 3.2 Gen2 per porte USB 3.2
USB Type-C Cable Gen?2 supplementari.
Header audio pannello N esence# Questo header serve a collegare
MIC_RET
anteriore B i dispositivi audio al pannello

(HD_AUDIO1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)

S

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo

chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.
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Connettori ventola
pompa dell'acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

CHA_FAN2/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 23)
CHA_FAN3/WPa 4 pin)
vedere pag. 1, n. 3)

—~ o~ ~

,Now s

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Questa scheda madre ¢ dotata

di connettori tre 4-pin per
ventole raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola
CPU(CPU_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola
pompa dellacqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n.9)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.
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Connettore di 8 — ° Questa scheda madre & dotata di
alimentazione ATX da Oy un connettore di alimentazione
12V 4DUUD1 ATX da 12 V a 8 pin. Per
(ATX12V1 a 8 pin) utilizzare un'alimentazione ATX
(vedere pag. 1, n. 1) a4 pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.
Connettore di D'—'U Collegare un alimentatore ATX a
alimentazione ATX da o0l 12 V a questo connettore.
12V *La spina di alimentazione
(ATX12V2 a 4 pin) puo essere inserita in questo
(vedere pag. 1, n. 2) connettore con un solo
orientamento.
Connettore SPI TPM STipa Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Dy sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 29) SPI_R“Q%SI Module (TPM), che puo
SO0 (LTE;A - archiviare in modo sicuro chiavi,
1QIOIO[O[O) CI) certificati digitali, password e
GlNgF"—TPM—CS“ dati. Un sistema TPM permette
SP,TS‘MSZST# anche di potenziare la sicurezza
a1 B della rete, di proteggere identita

digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.
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Collettore LED AMD
FAN
(AMD_FAN_LED1 a
4 pin)

(vedere pag. 1, n.7)

12V G R B

11 collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.

* 11 connettore del LED della
ventola AMD ¢ compatibile con
una normale striscia a LED RGB.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato;
in caso contrario, il cavo

potrebbe danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a
4 pin)

(vedere pag. 1, n. 27)

12VG R B

Questa basetta RGB ¢ utilizzata
per collegare il cavo di prolunga
RGB LED che permette agli
utenti di scegliere tra vari effetti
luminosi LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo
potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 52
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 26)

;
GND
DO_ADDR

vouT

Questo header serve a collegare
il cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 53
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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Ingresso DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(vedere pag. 1, n. 30)

Questa scheda madre fornisce
un connettore con ingresso
DisplayPort 1.4 Questo
connettore serve per collegare
un dispositivo compatibile

DisplayPort.
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di quattro interruttori intuitivi: Tasto d’alimentazione, tasto

di ripristino, tasto Clear CMOS ed tasto BIOS Flashback che consentono di accendere/

spegnere rapidamente il sistema, ripristinare il sistema, cancellare i valori CMOS o

aggiornare il BIOS.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTN)
(vedere pag. 1, n. 19)

Il tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN)

11 tasto di ripristino consente

di ripristinare rapidamente il

(vedere pag. 1, n. 21) sistema.
Tasto Cancella CMOS 1l tasto Cancella CMOS
(CLRCBTN1) consente agli utenti di cancellare

(vedere pag. 1, n.17)

rapidamente i valori CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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Tasto BIOS Flashback ‘ 11 tasto BIOS Flashback
(BIOS_FB1) Blos permette di eseguire il flash del
(vedere pag. 3,n.19) Fosnback BIOS.

La funzione di flashback BIOS di ASRock consente di aggiornare il BIOS senza alimentare il sistema,

persino senza CPU

Per utilizzare la funzione Flashback BIOS USB, attenersi ai passaggi di seguito.

1. Scaricare il file BIOS pili recente dal sito web di ASRock:http://www.asrock.com.

2. Copiare il file del BIOS sulla chiavetta USB. Assicurarsi che il file system della chiavetta USB sia
FAT32.

3. Estrarre il file del BIOS dal file compresso.

4. Rinominare il file come “creative.rom” e salvarlo nella directory di root di X: chiavetta USB.

5. Inserire il connettore di alimentazione a 24 pin sulla scheda madre. Quindi accendere I'interruttore
dell'alimentazione CA.

*Non & necessario alimentare il sistema.
6. Quindi collegare I'unita USB alla porta USB BIOS Flashback.

7. Premere l'interruttore BIOS Flashback per circa tre secondi. A questo punto il LED comincera a
lampeggiare.
8. Attendere finché il LED non smette di lampeggiare, indicando che la copia del BIOS ¢ stata

completata.

*Se il LED si illumina in verde, allora il BIOS Flashback non funziona correttamente. Assicurarsi di
aver inserito la chiavetta USB nella porta USB BIOS Flashback.

@

Porta USB BIOS Flashback
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X570 Creator, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

6_2 Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta
placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock X570 Creator (Factor de Forma ATX)

+ Guia de instalacion rapida de ASRock X570 Creator

+ CD de apoyo de ASRock X570 Creator

+ 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 1 antena ASRock WiFi de 2,4/5 GHz

+ 1x cable Mini DisplayPort a DisplayPort en angulo recto (Opcional)
+ 2x tornillos para socket M.2 (Opcional)

2 x separadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Factor de forma ATX
Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

Admite los procesadores AM4 Ryzen™ serie 2000 y 3000 con zdcalo
AMD
PWM digital IR

Disefio de 14 fases de alimentacién

AMD X570

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Las CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) soportan memoria
DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/
4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/
3600 (OC)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no-ECC,
sin buffer*

Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria

sin bufer DDR4 3600+(0C)/3466(OC)/3200(0C)/2933/2667/
2400/2133 ECCy no ECC*

Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer no
ECC DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso), ECC solamente se admite con
CPU PRO.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 26 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB

+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)
+ 3 ranuras PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:una a x16

(PCIE1); doble a x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4); triple a x8 (PCIE1) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*

X570 Creator
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Graficos

CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI Express x16 Slots (PCIE1/PCIE4/PCIE6:tnico a Gen3x16
(PCIE1); dual a Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8 (PCIE4); triple a Gen3x8
(PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso)

+ 1x PCI Express x16 Slot (inico a Gen3x8 (PCIE1) o Gen4x4
(PCIE6))*

*El ancho de banda PCle depende de la CPU instalada.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

« 3 x Ranuras PCI Express 2.0 x1

« Compatible con AMD Quad CrossFireX", 3-Way CrossFireX™ y
CrossFireX"™

« Compatible con NVIDIA® Quad SLI™ y SLI™"

« Admite NVIDIA® NVLink™ con tarjetas graficas duales de la serie
NVIDIA® GeForce® RTX**

** NVIDIA NVLink Bridge no incluido con el paquete. Se puede adquirir

en NVIDIA® si es necesario.

** Esta funcion solamente se admite con CPU de la serie Ryzen (Matisse

y Pinnacle Ridge).

o 1x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ax
integrado (en la E/S trasera)

+ Contacto 15uGold en ranura VGA PCle (PCIE1)

« Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU de
la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segun la CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria maxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
+ Compatible con HDMI 2.0 con una resolucién maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 60Hz
+ Compatible con entrada de DisplayPort 1.4 con una resolucién
maxima de 4K x 2K (4096x2160) a 120Hz
* La entrada DisplayPort 1.4 se utiliza para conectar un monitor Tipo C.
+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con HDMI)



X570 Creator

+ Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.0

+ Compatible con HDCP 2.2 con puertos HDMI 2.0 y
DisplayPort 1.4

+ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4

+ Compatible con Microsoft PlayReady®

Audio « 7.1 Audio CH HD con Proteccién de contenido (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Compatible con audio Blu-ray Premium
+ Admite proteccion contra sobretensiones
- Compatible con Purity Sound™ 4
- Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)
- Entrada de alimentacion pura
- Tecnologia Direct Drive
- Proteccién de aislamiento PCB (circuito impreso)
- Deteccién de impedancia en el puerto salida de linea
- Capas PCB individuales para canal de audio D/I
- Conectores de audio de oro
- Conector de audio dorado de 15
« Compatible con DTS Connect

LAN 1x 10 LAN Gigabit 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):
+ Admite la funcion Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)
+ Admite PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1211AT):
+ Admite la funcion Reactivacion de LAN
+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas
(ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
+ Admite PXE
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LAN inalambrica -

E/S en panel .
posterior .

Médulo WiFi Intel® 802.11ax

Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

Compatible con WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 antenas compatibles con Tecnologia de diversidad 2
(Transmision) x 2 (Recepcion)

Compatible con Bluetooth 5.0 + Alta velocidad clase IT
Admite MU-MIMO

2 x Puertos de antena

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4 de entrada

1 x puerto de salida SPDIF optica

2 x Puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

6 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccién contra descargas

electrostaticas)

* Se admite Alimentacion ultra-USB en puertos USB3_5_6.

*La funcién de reactivacion ACPI no se admite en puertos
USB3_5_6, TB_1y TB_2.

Almacenamiento .

2 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
1 x Botén Actualizar BIOS

Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de

audio de oro)

4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID
0, RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexién en caliente

4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061,
compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexién en
caliente"

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), admite médulo M Key tipo
2260/2280/22110 M.2 PCI Express hasta Gen4x4 (64 Gb/s)
(con Matisse) o Gen3x4 (32 Gb/s) (con Pinnacle Ridge y Picasso)*
1 x Zé6calo Hyper M.2 (M2_2) que admite el médulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M
y el médulo PCI Express M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de
arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock
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Conector - Entrada DisplayPort 1.4 (DPIN2)
« 1 x Conector SPI TPM
+ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
+ 1x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD es compatible
con una tira de LED RGB convencional.
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de
hasta 2,5 m.
+ 1x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 1x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disipador
por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24 W).
+ 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_
FAN3/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacion de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacién de 8 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15u Conector de audio
de oro)
+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
+ 2x base de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 4 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1x base de conexiones tipo C USB 3.2 Gen2 (Soporta proteccién
ESD)

+ 1x Dr. Debug con indicador LED
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Funciondela
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificaciones

1 x Bot6n de alimentacion con LED
1 x Bot6n de restablecimiento con LED
1 boton de borrado CMOS

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz gréfica de usuario
Compatible con “Plug and Play”

Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

Compatible con Jumper FREE

Admite SMBIOS 2.3

CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, +1,8V, multi-
ajuste de voltaje VDDP

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis/bomba de agua

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis/bomba de agua

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la CPU, CPU/bomba de agua, chasis/bomba de agua

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis/bomba de agua

Supervision del voltaje: +12V; +5V, +3,3V, CPU Vcore, VCORE_
NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64 bits
FCCy CE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 22)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacidn, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Conecte el botén de
sistema
(PANELLI de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 18)

alimentacion, el botén de
restablecimiento y el indicador

de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

HDLED-
HDLED+ base de conexiones segun las

asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos

positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacién.

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

RESET (boton de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacién y
base de conexiones para
la altavoz

(SPK_PLED1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/ |

©)
] [e](e]e)
0. |
PLED+
PLED+

PLED-

Conecte el LED de alimentacién
del chasis y el altavoz del chasis a

esta base de conexiones.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_1_2:

consulte la pag.1, n° 13)
(SATA3_3_4:

consulte la pag.1, n° 14)
(SATA3_A1_A2:
consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_A3_A4:
consulte la pag.1, n° 16)

i)

g [Ir

d [

f—1 I——1 I——1

i

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

—1

Estos ocho conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

*Para minimizar el tiempo de
reinicio, utilice AMD® X570
SATA ports (SATA3_1~4) para
sus dispositivos reiniciables.

Cabezal USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_7_8de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 3.2 Genl admite dos

puertos.

X570 Creator
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(USB3_9_10 de 19 pines)
(consulte la pag. 1, n° 24)

IntA_P_D+

IntA_P_D-

IntA_P_SSTX+

InfA_P_SSTX-
GN

D
IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX~

IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-

Base de conexiones USB
3.2 Gen2 de tipo Cenel
panel frontal
(F_USB31_TC_1 de 20
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

USB Type-C Cable

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2 de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se utiliza
para conectar un médulo USB 3.2
Gen2 para puertos USB 3.2 Gen2

adicionales.

Cabezal de audio del
panel frontal
(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 28)

D
PRESENCE#
MIC_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al
panel de audio frontal.

conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para

Q 1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de

que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual

y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coldquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el

panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).



Conectores del ventilador
de la bomba de agua del
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 11)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

(SRS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34
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Esta placa base proporciona tres
conector de ventilador del chasis
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
refrigeracion por agua del chasis
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador
de la CPU(CPU_FAN1
de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentaciéon ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8
contactos)

(consulte la pag. 1,n° 1)

L0
000

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de
que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPU Yy no a la tarjeta grafica.
No conecte el cable de
alimentacion PCle a este

conector.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

LU
U

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 12V en este
conector.

*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una tnica direccion.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TFI'M7PIRQ

[e)[e](e)(e)(e)[e][e]
QIO[O[O[O]O]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Este conector es compatible

con el sistema SPT Modulo de
Plataforma Segura (TPM, en
inglés), que puede almacenar de
forma segura claves, certificados
digitales, contrasefas y datos.
Un sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.
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Base de conexiones

La base de conexiones de LED de

de LED de 12v.G R B VENTILADOR AMD se utiliza para

VENTILADOR conectar el alagador de LED RGB

AMD incluido con el disipador AMD. La

(AMD_FAN_LED1 conexion del cable permite a los

de 4 contactos) usuarios elegir entre diferentes efectos

(consulte la pag. 1, de iluminacién de LED.

ne7) * La base de conexiones de LED del
ventilador AMD es compatible con una
tira de LED RGB convencional.
Precaucion: Nunca instale el cable
de LED del VENTILADOR con la
orientacion incorrecta ya que, de lo
contrario, el cable puede daiiarse.

Cabezal de LED 4 Este cabezal RGB se utiliza para

RGB 12vG R B conectar el alargador de LED RGB

(RGB_HEADERI de
9 pines)

(consulte la pag. 1,
ne 27)

que permite a los usuarios elegir entre
varios efectos de iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale el cable
de LED RGB con la orientacion
incorrecta ya que, de lo contrario, el
cable puede danarse.

*Consulte la pagina 52 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de

conexiones.

Base de conexiones
de LED
direccionable
(ADDR_LEDI de 3
contactos)
(consulte la pag. 1,
ne 26)

1
GND
DO_ADDR

VouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos de
iluminaciéon LED.

Precaucion: Nunca instale el cable de
LED direccionable con la orientacion
incorrecta ya que, de lo contrario, el
cable puede danarse.

*Consulte la pagina 53 para obtener
mas instrucciones sobre esta base de

conexiones.
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Entrada DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(consulte la pag. 1, n° 30)

Esta placa madre proporciona un
conector de entada DisplayPort
1.4. Este conector se usa para
conectaese a un dispositivo

DisplayPort.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene cuatro interruptores inteligentes: Botén de alimentacién, Botén
de restablecimiento, Botén de borrado de CMOS e Botén de seleccion de BIOS, lo que
permite a los usuarios encender y apagar el sistema, restablecer el sistema, borrar los
valores de la CMOS o cambiar entre la BIOS.

Boton Alimentacién El boton Alimentacion permite
(PWRBTN) a los usuarios encender y apagar
(consulte la pag. 1, n° 19) répidamente el sistema.

Boton Restablecer El boton Restablecer permite
(RSTBTN) a los usuarios restablecer
(consulte la pag. 1, n° 21) rdpidamente el sistema.

Botén Borrar la memoria o _ o El botén Borrar la memoria
CMOS . CMOS permite a los usuarios
(CLRCBTN1) L borrar rapidamente los valores
(consulte la pag. 1, n° 17) de la memoria CMOS.

ﬁ Esta funcién podra utilizarla vinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la
corriente.
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Boton de actualizacion de la ‘ El bot6n Actualizar BIOS
BIOS (BIOS_FB1) BIoS permite a los usuarios actualizar

Flashback

(consulte la pag. 3, No. 19) la BIOS.

La caracteristica de actualizacion ASRock BIOS le permite actualizar la BIOS sin encender el sistema,

incluso sin CPU.

Para utilizar la funcién de actualizacion USB de la BIOS, siga los siguientes pasos.

1. Descargue el archivo del BIOS mis reciente del sitio web de ASRock:http://www.asrock.com.

2. Copie el archivo del BIOS en la unidad flash USB. Asegurese de que el sistema de archivos de su
unidad flash USB sea FAT32.

3. Extraiga el archivo del BIOS del archivo comprimido.

4. Cambie el nombre del archivo a “creative.rom” y gudrdelo en el directorio raiz de la unidad X:
Unidad flash USB.

5. Conecte el conector de 24 pines a la placa madre. A continuacion, encienda el interruptor de corriente
CA.

*No hay necesidad de encender el sistema.
6. A continuacion, enchufe la unidad USB al puerto BIOS Flashback USB.

7. Presione el boton BIOS Flashback durante tres segundos aproximadamente. A continuacion, el LED
comenzara a parpadear.

8. Espere hasta que el LED deje de parpadear, lo que significa que la actualizacion del BIOS se ha

completado.

*Si el LED se ilumina en color verde permanentemente, significa que la caracteristica BIOS Flashback

no estd funcionando correctamente. Asegurese de que conecta la unidad USB en el puerto BIOS
Flashback USB.

Jee
OI0I0

Puerto BIOS Flashback USB
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1 BBepeHne

Brarogapym Bac 3a npuobpeTeHne Hafie)xHoit cucremuoit wiatel ASRock X570 Creator,
BBIITYCKAEMOII [OJ] IIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTpOJIeM KadecTa komnanuy ASRock. Ora
MaTepUHCKasi I1ata obecredrBaeT BEMMKOMEHYIO IPOU3BOAUTEIBHOCTD Y OT/INYAeTCS
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsimu komnanun ASRock B

OTHOIIEHUM Ka4yeCTBa U TOJITOBEYHOCTI.

Ilo npuuuHe 06HO8NEHUA XAPAKMEPUCIUK CUCMEMHOIL NAAMbL U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeii 00KymMeHmau mosxcem Gvimo usmeHeHo 6e3
npedeapumenvozo yeedomnerust. IIpu usmeHeHuu co0epicumozo HACMOAULE20 00KyMEHMA
e20 06HO087IeHHAsA Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-catime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6xo0uMOCMU MeXHUHeCKOl n000ePHKU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 6e6-caiim u Hailoume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MO0 UCHObIYeMOL
samu mamepurckoti nnamot. Ha ee6-caiime ASRock makse Mo#HO Hatimu camblil nocneoHut
nepeuerv noddepucusaemoix VGA-kapm u I[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ Cucremnas nmara ASRock X570 Creator ($popm-paxrop ATX)

+ KpaTkoe pykoBoAcTBO 10 ycTaHOBKe cucteMHoit marbl ASRock X570 Creator
« Kommnaxr-guck ¢ ITO mna cucremuoit rarst ASRock X570 Creator

+ 4 xabens nepenaun fanusix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcst OTAEIBHO)

+ kapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S - 1 wrT. (mpro6peTarorcsi OTAeIbHO)

« 1x ASRock WiFi-anrenna 2,4/5 I'Tiy

+ Yrnosoit nepexopuuk Mini DisplayPort - DisplayPort, 1 m. (JJonomaurensHo)
2 BuHTA 15 cnota M.2 (mprobpeTaoTcs OTAeNbHO)

+ 2 croiika i rHesfa M.2 (mprobpeTaioTcs OT/eNbHO)
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1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma « ®opm-Pakrop ATX

+ Mepnnas neyaTHas miara (2 yHInN)

un + Ilognepxusarorcs npomeccopel AMD cepun Ryzen™ 2000 n
3000 mox coket AM4
+ Iudposoit IVIM-kouTposzep IR

« Cucrema nuranus 14
Yuncer + AMD X570

MNamaTb » JIByxkananbHas namartb DDR4
« 4rtHe3ma DDR4 DIMM
» IIpoueccopsr AMD cepun Ryzen (Matisse) mofiep>xusaroT
mopynu namaTu DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)
/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466(OC)/3200
/2933/2667/2400/2133 ¢ ECC n 6e3 ECC, nebydepusoBannoit
mamMATIt
+ IIpoueccopsr AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopzep>xuBaoT Moy mamsatu DDR4 3600+(0C)/3466(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*
+ IIponeccoper AMD cepun Ryzen (Picasso) moppepxuBaoT
monymu mamsatu DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/
2400/2133, ne orHocsaumxcs k ECC, Hebydepn3oBaHHOI
mamMATIt
* It mporeccopoB cepunt Ryzen (Picasso) moxyns mamsatu ECC
NOJeP>KUBAETCA TONbKO Ipoleccopamu PRO.
* [lononHuTebHAsL MH(pOpMaLus IpefcrasieHa B Crmcke
coBMecTuMoit mamsaTy (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* MakcuMmasbHble nofiep>xBaeMble yacTorsl DDR4 UDIMM cm
Ha cTp. 26.
«  Maxkcumanpubiit 06bem O3Y: 128 I'b

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTAKTbI ¢10T0B DIMM

Cnotbl IITI cepunn AMD Ryzen (Matisse)

pacwmpeHuna + 3 x PCI Express 4.0 x16 ruesz (PCIE1/PCIE4/PCIE6:0auH x16
(PCIE1); nBa x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4); Tpu x8 (PCIE1) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*
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Tpadpunueckasn
nopcucrema

IITI cepun AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI Express x16 ruesp (PCIE1/PCIE4/PCIE6:0muH
Gen3x16 (PCIE1); nBa Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4);
tpu Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

IIII cepunt AMD Ryzen (Picasso)

+ 1 cmor PCI Express x16 (ogua Gen3x8 (PCIE1) min Gendx4
(PCIE6))*

*TIpomyckHas cioco6HocTb PCle 3aBICHUT OT YCTaHOB/IEHHOTO
Impolieccopa.

* Ilopmep>KnBaoTCA B KaueCTBE 3arpy309HbIX SSD-myicky Tnma
NVMe

+ 3 cnora PCI Express 2.0 x1

+ Ioppepxka AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ n
CrossFireX™

+ Tlopgpepxka NVIDIA® Quad SLI™ y SLI™"

+ Ilogmep>xxa NVIDIA® NVLink™ ¢ JBYMA BUJIEOKapTaMM
cepuu NVIDIA® GeForce® RTX**

** Moct NVIDIA NVLink He BXOGUT B KOMIIIEKT ITIOCTaBKI.

ITpn HeobxopmmocTy probpernte ero B Kommauuu NVIDIA®.

** OTOT peXKNM IOAAEP)KMBAETCA TONBKO TP MCTIONb30BAHNN

LITT cepun Ryzen (Matisse u Pinnacle Ridge).

+ 1 BeprukanpHbIi cnoT M.2 (k04 E) ¢ BXOZAIMM B KOMIIIEKT
nocraBku Mogynem WiFi-802.11ax (Ha 3afHelt ITaHen BBOfA-
BBIBOJIA)

+ Tlosonouenusre KoHTaKTHI pasbeMa VGA PCle (PCIEL) 15u

« Berpoennbiit Bueoanantep AMD Radeon™ cepuu Vega B

mnpoueccopax APU cepun Ryzen*
*®akTnyeckas NOfiepKKa 3aBUCUT OT IIpoLieccopa

+ DirectX 12, nukcenbHble 1weiinepsr 5.0

+  O6muit 06bem mamaATH 1o ymMomuanuo 2 I'B. [loppepxxusaercs
MaKCUMasIbHbII 001mmit 06beM namsatyu go 16 T'B.

* JIist MaKCMMabHOro o6utero o6bema mamsaru 16 I'b rpebyercs
YCTaHOBUTD CUCTEMHYIO TaMATb eMKOCTbio 32 I'b.

+ ITopmepxka HDMI 2.0 ¢ MakcuMaabHbIM paspenieHneM 10 4K
x 2K (4096x2160) mpu 60 Iig

« Tlopnepxxka Bxona DisplayPort 1.4 ¢ MakcuMambHBIM
paspeunrennem fo 4K x 2K (4096x2160) mpu 120 Iy

*Bxop DisplayPort 1.4 cry>)XuT 151 IOK/IIOYeHs MOHUTOPA C
unrepdeiicom Tuma C.

+ Tlompepsxusarorcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes mopr HDMI 2.0
(tpebyerca coorsercrayomuit HDMI-monuTop)
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3BYK

LAN

becnpoBopgHas
JIBC

+ Tloppmep>xuBaeTcs pacUIMpPeHHBI TMHAMUYECKIIT [UATIa30H
(HDR) B pexxume HDMI 2.0

+ Toppepxupaercs ¢ynkums HDCP 2.2 yepes moprst HDMI 2.0
u DisplayPort 1.4

« Iloggep»xxa BbiBofa Bufieo ¢ paspemenneM 4K Ultra HD
(UHD) na noprst HDMI 2.0 u DisplayPort 1.4

« Tloppepxka Microsoft PlayReady”

+ 7.1-KaHa/mbHBII 3ByK BbICOKOI yeTKocTyt HD Audio ¢ 3aumroit
maHHBIX (aymuokoziek Realtek ALC1220)
+ Tlonpmep>xka Premium Blu-ray Audio
+ 3amuTa OT mepenajoB HAIPsDKEHN B 97IEKTPUYECKOIT ceTn
- Tlomuepxka Purity Sound"™ 4
- [lepBokmaccubiit ycunurenb NE5532 njia rapHUTypBI y
ayfimopasbemMa Ha IepejiHeil maHe/u (OepXKIBAOTCA
TapHUTYPBI C conpoTusIenneM 1o 600 Om)
- CrabunmsupoBaHHBII BXOJ MUTAHNS
- Texnonorust Direct Drive
- VIzonmpyioliee 9KpaHMPOBaHNe TIeYaTHON IIAThI
- OnpepeneHie COMPOTNBIEHN HATPY3K, MOKTIOYEHHOM K
JIHETHOMY BBIXOTY.
- OtzenbHbIE C/IOU NT€YATHO IUIAThI /IS IEBOTO U IIPABOTO
ay[MOKaHAaJIOB
- TTo3onmoyeHHbIe KOHTAKTHI AyANOPAa3bEMOB
- Iosono4enHslit ayanopasbeM (15 MKM)
+ TMoppepxxa DTS-nopxmoyenns

1 nopr 10 Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500/5000/10000
M6ut/c (AQUANTIA® AQC107):

« Tloppepxusaercs npobysxpeHne 1o JIBC

+ MonnnesamuTa 1 3aIuTa OT 3NEKTPOCTATUYECKIX PA3PAIOB
« Ilopnepxusaerca PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 MB/c (Intel® I211AT):

+ Tlonpepsxusaercs mpo6ysxpenne o JIBC

+ MonHuesamuTa 1 3aluTa OT 37EKTPOCTATUYECKMX PA3PANIOB
« Tloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilopnepxusaerca PXE

+ Mopynp WiFi Intel® 802.11ax

« Tlopzepsxxa IEEE 802.11a/b/g/n/ax

« Iloppep>xka ByX Amana3oHos (2,4/5 I'Tir)

» Tloppepxka WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 aHTeHHBI /I TIOIEPXKKI TEXHOIOTHN MIepefad JaHHBIX
«2 (mepepata) x 2 (mprem)»

+ Tloppepxxka Bluetooth 5.0 + High speed class IT

« Ilopnepxka MU-MIMO



X570 Creator

MopTbl BBOAA- + 2 aHTeHHBIX IIOPTA
BbIBOAA Ha + 1 mopt PS/2 s Mplmm/KnaBuaTypst
sapgHeii naHenn  * 1 mopT HDMI
+ 1 Bsop DisplayPort 1.4
« 1 onrruaeckuii Beixon SPDIF
+ 2mopra USB 3.2 Gen2 tun C (c 3amuToit ot
9/IEKTPOCTATIYECKIX PA3PSIOB)
+ 6 moproB USB 3.2 Genl (c 3aIuTol1 OT 9/IEKTPOCTATIUIECKIX
paspsaoB)
* Oynkuus mutannA depes USB (Ultra USB Power)
nopgepxuBaercs Ha noprax USB3_5_6.
* Qynkuust npobyxperns ACPI He nofep)xuBaercs Ha IOpTax
USB3_5_6, TB_1 uTB_2.
+ 2 mnopra RJ-45 msa JIBC ¢ napgukaropom (ACT/LINK n
SPEED)
+ 1 xnonka npomusky BIOS
+ Paszpempr HD Audio: teitoseie AC / nentpanpaas AC /
cabBydep / muneitnslit Bxox / pponranbubie AC / Mukpopon
(110307104€HHbIe KOHTAKTDI)

3anomuHalowme - 4xmnopra SATA3 co ckOpoCTbIO Tlepeaun JaHHbIX 6,0 ['6/c,
ycfpoﬁc-rsa IO IEPIKKa RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ, AHCI
n «I‘OPH‘ICI‘O IIOOK/THYECHMA».
+ 4 nopra SATA3 6,0 T'6ur/c ASMedia ASM1061, moppepxka
¢dynxmit NCQ, AHCI u «ropsideit» 3aMeHbI
+ 1 cmor Hyper M.2 (M2_1), mopep>xusaeTcs MOgy/Ib M.2
PCI Express Tuma 2260/2280/22110 ¢ xmrouom M fio Bepcyun
Gen4 x4 (64 T'6ut/c) (c Matisse) wiu Gen3 x4 (32 I'6ur/c) (c
Pinnacle Ridge u Picasso)*
1 x cnor Hyper M.2 (M2_2), mogzepxuBaet MOLy/Ib M.2
SATA3 Tuma 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ iporrycKHOIt
croco6HOCTBIO 6,0 T6/C M1 MOmyns M.2 PCI Express 10 Bepcuu
Gen4 x4 (64 T'6/c) ¢ ximouaom M.*
* Ilopep>kuBaloTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-mycky Tuma
NVMe
* Topnep>xusaercst kommiekt ASRock U.2
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Pasbembl

« 1 Bxop DisplayPort 1.4 (DPIN2)

« 1 xonopka SPI TPM

« 1 Ko/mojiKa CBeTOJMOJHOTO MHIMKATOPA MUTAHUA U
KOPITyCHOTO JTHAMIKa

« 1 X KO/MOJKa [/Ist IOAK/TIOUEH NS CBETOMOHOI ITOJICBETKI
BeHTuasATOpa AMD.

* Komopka Jyist TOJK/TFOYeHsI CBETOMOHON TTOJ[CBETKI
BeHTIIATOpa AMD CcoBMecTnMa ¢ 06bI4HOI cBeTOAMORHOI RGB
JIEHTOI.

* Komopka Jyist TOJK/TFOYeHsI CBETOMOHON TTOJ[CBETKI
BeHTHATOpa AMD mOAAepK1BaeT CBETOAMOSHbIE TeHTHI
MOILHOCTbIO He 6oree 36 Bart (3 A) u muuoit 1o 2,5 M.

« 1 xonopka cBeropuonHoit RGB-nogcBeTkn
* Tlonmep>kuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTbIO o 36 BT).

« 1 KomopKa ajpecyemMoii CBETOVOIHOM MOJCBETKI
* Tlopmep>KkuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTbIO 1o 15 BT).

1 pasbeM yiA BeHTIIATOPA oxtakaeHus 1111, 4-KoHTaKTHBII
* PazbeM IpoI[eCCOPHOTO BEHTUIATOPA IOAAEPXKIBAET
BEHTIIATOP C MOTpedisieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

1 pasbeM Ui BEHTUIATOPA WIIV BOJSHON IIOMITBI BOISHOTO
oxnaxpenns LT (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-perynaTop
CKOPOCTY BEHTHU/IATOPA)

* PasbeM 1A IIPOLIECCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHT/IATOPA WA
BOJIIHOI TIOMIIbI TTOfIiEPXKMBACT BEHTU/IATOP C IOTPeO/IAEMBIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br)

3 pasbeMbl I KOPIIYCHOTO BEHTW/IATOPA VIV BOJSAHON
MOMIIBbI (4-KOHTAKTHBIIT) (CMapT-peryisTop CKOpocTn
BEHTI/LATOPA)

* Pas’beM [ IIPOLIECCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHT/IATOPA WA
BOJIIHOI TIOMIIbI TTOfIIEPXKMBACT BEHTU/IATOP C IOTPEO/IAEMBIM
TOKOM He 6onee 2 A (24 Br).

* Insa pasvemoB CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/
WP 1 CHA_FAN3/WP aBTOMaTI4eCKN! ONpeenaeTcs THUII
MOJK/TI0YEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- U/ 4-KOHTaKTHBIIA.

1 24-koHTaKkTHBIX pasbeM muTanns ATX (BbICOKOIIOTHBII
pasbeM MUTaHMA)

+ 1 pasbem nuranus 12 B (8-KOHTAaKTHBI pa3beM MUTAHNA
BBICOKOIT IJIOTHOCTH)

1 paspem nutanus 12 B (4-KOHTaKTHBIN pa3beM MUTAHNA
BBICOKOIT IUIOTHOCTM)

1 aymuopasbeM UL HepefiHelt aHeu (1030/109eHHbIe
KOHTAKTBI ay/jiiopasbeMa, 15 MKM)

« 1 xonopka USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuToit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIUX Pa3psiioB)

+ 2 xomoaxa USB 3.2 Genl (4 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToit
OT 97IEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsLOB)

« 1 konopka nmopra USB 3.2 Gen2 tumna C Ha nepefHeii naHenm
(¢ 3amMTOI OT 9MEKTPOCTATUYECKUX PA3PSALOB)

+ 1 Dr. Debug ¢ nuankaropom



MapameTpbi .
BIOS

KoHTponb .
o6opyaoBaHuA

OnepauvioHHble

cncTembl

CepTudukayus .
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1 KHOTIKA NUTAHNA C MHANKATOPOM
1 kHoOmKa c6poca ¢ MHAMKATOPOM
1 xHomKa cbpoca HacTpoek CMOS

AMI UEFI Legal BIOS ¢ moppep»xoit rpaduaeckoro
unrepdeiica

Ioppeprkka Texxonornu «Plug and Play»

CoBMeCTUMOCTD C YIIpaB/IeHNeM SHEPToNoTpeb/IeHNeM 110
ACPI5.1

IMoppeprxka ¢pyukiyn JumperFree

IMogpepxmBaetca SMBIOS 2.3.

Perynuposka Hanpsixennit LIIT, VCORE_NB, DRAM, VPPM,
PCH 1,05B,+1,8B, VDDP

Kontpons Temneparypsr: Bentunarop LII; Beatunarop wmm
nomna BogsgHoro oxnaxaenns LIIT; Bentuaarop wim nommna
BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpPITyca

Taxometp: Bertunarop LIIT; BentnnATop mmy mommna
BoziAHOrO oxaxaeHns LIIT; BenTunAaTop may nomma
BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOPITyca

Becurymnas paboTa (¢ aBTOMAaTIIeCKOIT PEryanpoBKOit
CKOPOCTI/I Bpamem/m B 3aBIICUMOCTH OT TeMnepaTypr

LIIT): Berrwmsitop 1IT; BeHTH/ISITOp 11u IIOMITA BOJSTHOTO
oxnaxenn IIT; BeHTunATop uam nomima BOfAHOTO
OXJIaKJIeHNs KOPITyca

PerynupoBka ckopocrtu Bpamenus: Benrunarop LT
BenTunarop uay nomna BofAHOro oxnaxaenns HII;
BeHTI/I]IHTOp VI TIOMIIA BOJAHOTO OX/TAXKOEeHU A Kopnyca
KonTponb Hanpsxenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, nanpsixenne
appa LTI, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05B

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)
FCC, CE

CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K muTaHms,
cooTBeTcTBYOmMIt cranapry ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl ungpopmaueii 06 u30enuu MOXHO 03HAKOMUMDCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumviéam, 4rmo paszon npoueccopa, 6Kmo4as usmerenue Hacmpoex BIOS,
npumenenrue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uHcmpymenmoes paseona
He3aBUCUMbIX NPOU3BOOUMerell, COnpsIceH ¢ onpedeneHHbim puckom. Paseon npoueccopa moscem
CHU3UMb CMAGULHOCIb CUCTEMbL UM 0aKce NPUBECMU K N0BPENOeHUI0 ee KOMNOHEHO8 U
ycmpoiicme. Pazzon npoyeccopa 0cyusecmensemcs nob308amenem Ha co6cmeenHviil PUck u
3a cobcmeenHbili cuem. Mol He Hecem 0MBemcmMeeHHOCb 34 603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36aHHDLLL

Paszonom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyuek

YcraHoBKa II€peMbIYEK ITOKa3aHa Ha pPUCYHKeE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu IIepeMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, IEPEeMBIYKa «PA3OMKHYTa».

o W

Short Open
ITepembryka copoca 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRCMOS1) PasomknyTa: ITo ymonuanuio
repeMbIuKa

(cm. cTp. 1, Ne 22)

CLRCMOSI ucnonbayercs pus yfanenus ganaeix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKle TaHHbIC O HaCTpOI‘/‘IKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBI I1aposib, faTa, BpeM:A U ITapaMeTPbl
HACTPOIIKY CHCTeMbL. YTOObI COPOCUTD 1 OOHYIUTD ITAPAMETPBI CUCTEMBI Ha HACTPOMKI
1o yMO)'I‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE B]/I]'IKY 3 PO3ETKI, a 3aTEM
KOJIIIAYKOBOJ1 IIepeMbIuKOil 3aMKHMTe KOHTakThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyH/bI.

ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a6yzbTe CHATD KOJIIAYKOBYIO TlepeMbIuKy. [Tpn
HeobxopumocTy copocuts HacTpoitk CMOS cpasy nocre o6nosenus BIOS cuavana

TIepesarpysuTe CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIIBIOTEP Tepes cCOpOcoM HaCTpOeK
CMOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, paCnoOJIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
nnarte

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame Konooku Uu pasvemol HE sensiomcs nepemvl4Kamul.
HEyCm{lHﬂBﬂuBﬂﬁme Ha amu KonoOKu upa3'bembt nepembmku—xu/maw{u. Yemanoexa
nepemvl4eK-Konnaukos Ha Imu KONOOKU U pa3vembl MOJHcem 8bl36aMv HeYyCMParHumoe
nuspzmbeuue CUCMEeMHOLL Naamol.

Konopka cucreMHOI PLED+ TTopkmo4nTe PACIIONOKEHHbIE
MaHe/m

(9-xonTakTHas1, PANELI)
(em. cTp. 1,Ne 18)

Ha KOpITyce KHOIKY IINTaHNuA,
KHOIIKY Ilepe3arpyskiu u
VHJMKATOP COCTOSAHNUA CUCTEMBI

K 9TOM KOJ/IOIKE B COOTBETCTBUMA

C Ha3HaYeHeM KOHTAKTOB,
npuBeleHHbIM Hinke. [leper
MOJIK/TI0YeHeM Kabereit
oIIpefie/uTe MOIOKUTEIBHBII U

OTpI/ILIaTe]IbHI)IIZ KOHTAKThI.

PWRBTN (xnonxa numanus):
ook ntoueHue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOI HA nepedHeil nanenu kopnyca. MoxcHo
HACMPOUMb CHOCO6 BbIKIIOHEHUS CUCIEMbL NPU HANCATUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xHonxa c6poca):

IooxnioueHue KHonku cOpoca, pacnosioxeHHotl Ha nepedHeti nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepesanycmumo KOMnvlomep, eciu OH 3a8UC U HOPMATbHDLIL
nepe3any£1< HEB0O3MOMEH.

PLED (ceemo0uo0Hviii UHOUKAMOP NUMAaHUS CUCeMBbL):

TTooxmioueHue UHOUKAMOPA COCOAHUS, PACHOZIONEHHO20 HA hepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHuiii uHoukamop 2opum, kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema Haxodumcs
6 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pexicume
oxcudanus S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He 2opum.

HDLED (c 7] JHeecmKozo Oucka):

PP

Tooxniouenue c6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HEeCHKO20 OUCKA, PACHONIONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. Céemoduo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JecmKuil OUCK BbINONIHACM
cuumbIBaHUE UL 3aNUCh OAHHBIX.

Iepednss nanenv moxcem Gvimp pasHoti Ha pasHuix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PACNOONCeHbL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NePe3anycka, UHOUKAMop numanus, UHOUKamop
pabombt xecmiozo ducka, Ouramux u m.o. IIpu nodknwouenuy nepedHeii nanenu K 3mot
K07100Ke NoOK/I0UALiMe NPO600A K COOMEEMCIMEYIOUUM KOHMAKMAM.
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Komnopka cBeTORMOHOTO

SPEAKER

[TpenHasHaueHa I

DUMMY
VHJMKATOpa IUTaHUA U DUMMY TIOJ[K/IFOYEHVISI CBETOVIOTHOTO
IVHAMJKa KOpITyca sy | 5 VH[VIKaTOpa IUTaHNA U
(7-KoHTaKTHas, [ Jololo IVHAMJKa KOpITyca.
SPK_PLED1) | |
PLED+
(em. cTp. 1, Ne 20) PLED+
PLED-

Pasbembr Serial ATA3 ~ =] ] - I1u mectb BoceMb SATA3
(SATA3_1_2: g E TpeHa3HaYeHbl /15

< |L| |L] <
oM. cTp. 1, Ne 13) o ==l v noakmoyenns kabeneit SATA
(SATA3_3_4: :';I ] [ 2' BHYTPEHHMX 3aIIOMUHAIOLINX
cm. cTp. 1, Ne 14) E | E YCTPOIACTB /1A Ilepefadn
(SATA3_A1_A2: o ==l AHHBIX CO CKOPOCTBIO 10

< = OE S
em. cTp. 1, Ne 15) < 1 < 6,0 T6/c.

[32] (32}
(SATA3_A3_A4: E ] IL E * [Ins yMeHbIIEeH BpeMeHn
cm. cTp. 1, Ne 16) [ ) 3arpysKu UCIO/Nb3YiiTe IOPThI

gl T [ gl AMD?* X570 SATA (SATA3_1~4)

(32} [se] o

E L E IS 3aTPY30YHBIX YCTPOICTB.

o= = v

Komnogka USB 2.0
(9-xoHTaKTHas,
USB_1_2)

(cm. cTp. 1, Ne 25)

Ha cucremHoi ntate nmeeTcs
ofHa Kooaka. Irta konogka USB
2.0 MOXeT TOofilep>KMBaTh JiBa

nopra.

Konopku USB 3.2 Genl
(19-xoHTaKTHas,
USB3_7_8)

(em. cTp. 1, Ne 10)
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Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Ha matepuHckoii nimate umeeTcs
nBe komoakn. Kakzast Komozka
USB 3.2 Genl noppiepxuBaeT

/ABa IIOpTa.
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(19-koHTaKTHaH,
USB3_9_10)
(cm. crp. 1, Ne 24)

IntA_P_D+
IntA_P_D-

IntA_P_SSTX+
IntA_P_SSTX-
N

IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSRX~
Vbus

I Io ololb blbl
1 o] (] [e] (8]

‘ \/‘bus

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND

InfA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
D

p \mAl,nl:,ABi’Dr
Komozika s mopra Ha marepunckoii mmate
USB 3.2 Gen2 Type C Ha TIpefycCMOTPeHa OffHa KOJIOAKa
TiepefiHet maHem P]]ﬁ]]:[q s nopra USB 3.2 Gen2 Type
(20 KOHTaKTOB, C Ha nepepHeli maHemn. JTa
F_USB31_TC_1) 7 KOJIOIK@ MCTIONB3YeTCA IS

(cm. crp. 1, Ne 12)

USB Type-C Cable

nopkmodeHNA Moxynsa USB
3.2 Gen2 ¢ IONOTHUTETbHBIMI
noptamu USB 3.2 Gen2.

AynmokonofKa nepeHei
TTaHenm

(9-KOHTAKTOB,
HD_AUDIO1)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Ora KOmojiKa MpefHa3HadYeHa /11
MOIK/TIOYCHMA ayI[MOyCTpOﬁCTB

K IIepefiHeli ayinonaHesnn.

1. Ayduocucmema 8bic0K020 paspeuierusi noddepicusaen PyHKuUI0 PAcnosHABAHUS PA3beMa,

S

A Hpu UCNOTD.

HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOmbL HE00X00UMO, 4M0GbL NPOBOO NaHeNU KOPNYca noodepiusan
nepedauy cuernanos HDA. VIHCmpyKuuu no ycmaHoeKe Cuctmembt CM. 6 9Mom pyKkoeodciee
u pykosodcmee Ha Kophyc.
HUU ayouo
nauenu, Kax ykasano danee:
A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Hookntouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITodknouume nposod 3asemnernus (GND) k konmaxmy 3azemnenusi (GND).

D. Konmaxmuet MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcst monvko 075 ayouonanent 6v.coxo20
pasp 5. TIpu ucnonv3osanuu ayouo: AC’97 ux nodkno4amo He HyxHo.

E. Ymobvt akmusuposamv nepedHuti muxpodor, nepeiidume na exknadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).

AC’97 nook. ee Kk ayouoKonodke nepeorei

133



Pasbembr i
BEHTIWIATOPA VWIU [IOMIIBI
BOJISTHOTO OXJIXKIEHNS
KopIryca

(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN1/WP)

(em. cp. 1, Ne 11)

(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN2/WP)
(em. cTp. 1, Ne 23)
(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN3/WP)
(em. ctp. 1, Ne 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

[ENNNTINS

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

JlaHHaA MaTepMHCKas mmaTa
OCHallleHa TPy 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM ISl CUCTEMBI
BOJITHOTO OX/IXK/ICHUA
KOpITyca. 3-KOHTaKTHYIO
CHCTEMY BOJITHOTO OX/TaXKIeHIA
KOpITyca CIeiyeT HOAK/IIYaTh K

KOHTaKTaMm 1-3.

Pasbem BeHTMIATOpA
OXJIAXK/IEHM TIpolleccopa
(4-xoHTaKTA,
CPU_FAN1)

(cm. cTp. 1, Ne 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Ora MaTepUHCKasA IJIaTa
cHab>KeHa 4-KOHTAaKTHBIM
Pa3beMoM JII MAJIOLIYMAIIETO
senTunATopa LI Ecnim Bo1
cobupaeTtech MOAKITIOUNTH
3-KOHTAKTHbII BEHTUIATOP
OXJTK/IeHN A IPOIeccopa,
TIOZIK/TIOYATITe €r0 K KOHTAKTaM
1-3.

PasbeM /11 BeHTWIATOpa
VIV TIOMIIBI BOJISTHOTO
oxnaxkgenms LITT
(4-KOHTaKTHBII
CPU_FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

JlaHHas MaTepuHCKas IIaTa
OCHalleHa 4-KOHTaKTHbIM
Pa3beMOM JLA CHCTeMBI
BOMSHOro oxnakaenus LIIT.
3-KOHTaKTHYIO CHCTEMY
BOJISIHOTO OXJTKIEH s

LII cnepyer mopkmo4aTh K

KOHTaKTaM 1-3.

Paspem muranns ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cp. 1, Ne 9)
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OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszpemom mmtarusa ATX. Ytobsr
VICTIONB30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspem mmtanusa ATX,
TIOJIK/TIOYITE €T BJ{O/Ib KOHTAKTa

1 n koHTakTa 13.



Paspem nuranns ATX
12B

(8-xonrtakToB, ATX12V1)
(em. crp. 1, Ne 1)

R
000

4 1

X570 Creator

Ora MaTepUHCKas I1aTa
OCHallleHa 8-KOHTaKTHBIM
pasbemoM muTaHusa ATX

12 B. Y0651 UCIIONb30BaTh
4-KOHTaKTHBI pagbeM NUTaHUA
ATX, IOK/IIOYUTE €T0 BIO/Ib
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanmne! Yoenureco,

YTO MOJK/IIYEHHBI Kabenb
NUTaHNA OpeTHA3HAYeH I
II1I, a He py1s BupeokapTel. He
MOJKIKYaiiTe Kabenb MMTaHuA

PCle x sTomypaspemy.

Pazvem nuranms ATX
12B

(4 xonTakTOB, ATX12V2)
(cm. cTp. 1, Ne 2)

N

K manHOMY pasbwemy
TIO/IK/TF0YAeTCST ICTOYHMK
mutanus ATX 12 B.
*PasbeM OT 6/10Ka IMTAHUSA
TIOZICOEIMHACTCS K 9TOMY
pasbeMy TONbKO B OJIHOIA

OpMEeHTaIUN.

xonoxka SPI TPM
(13-KOHTaKTHas,
SPI_TPM_]J1)
(cm. cTp. 1, Ne 29)

SPI_DQ3

+3.3V

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#

|TFI'M7PIRQ

1ot pasbeM obecreynBaer
MOAifIepKKY cucteMbl SPI
Trusted Platform Module
(TPM), xoTopas criocobHa

obecrieynthb HaJe)XHOE

XpaHeHuUe KIoveit, InppoBbIX

cepTHUKATOB, IIAPOIENt 1
nmanubix. Cucrema TPM Takxke
HOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL
6e30I1aCHOCTH, 3alLMIIIAET

11 pOBBIE UAEHTUPUKATOPDI
1 06ecIIeynBaeT LeOCTHOCTD

I1aTHOPMBI.
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Konopgka s 1

Korojka [ist HOpK/TI0YeH st

MTOK/TIOYEH NS 12vG R B CBETO/IMOMIHOI MOJICBETKM BEHTUIATOPA

CBETOIMOHO AMD cry>xuT 1714 TOAK/TI0OYEeHNA

TOICBETKY YATMHUTETBHOTO Kabeys CBeTORMOAHOI

BensiTopa AMD. RGB-nopcBeTKy, KOTOPBIiT IOCTAB/IAETCA
c xynepom AMD. Ilogxmouns aTOT

(4-KOHTaKTHas,

KabesIb, MOKHO pas/iMyHble CBETOBbIE

AMD_FAN_LED1)
a¢dexTsr.

(em. cTp. 1, Ne 7) * Komopika [iist MOAK/TIOYeH ST
CBETOMOHOI MOACBETKM BEHTUIATOPA
AMD coBMecTUMa € 0OBITHOT
cBeroguonHoit RGB nentoii.
Buumanne! Kareropuyeckn
3aIpelaeTcs MOJKII0YATh Kabenn
CBETOMO/HOI IOJICBETKY BEHTUIATOPA
C HapylIeHNeM IONAPHOCTH, TAaK
KaK 3TO MO)KeT IPUBECTH K ero
TOBPEX/EHNIO.

Komogka 1 Ita xonopka RGB-nofceeTKN Cy>XnT

cBetommomuoit RGB- 12vG R B JULS TIOIK/TIOYEHM S YII/TMHUTETBHOTO

HOACBETKN kabens ceeroanonHoit RGB-noxceeTky,

(4-KOHTAKTHEIIA, KOTOpasi IO3BOJIIET peamn3oBaTh

RGB_HEADERI) pasin4Hble CBeTOBbIE 3P (EKTHI.

(M. c1p. 1, Ne 27) Buumanne! Kareropmaeckn
3aIpelaeTcs MOJKII0YATh Kabenp
cBeropnogHoit RGB-mogcBeTkm ¢
HapyLIeHNeM HOMTAPHOCTH, TaK KaK 3TO
MOXKeT IPUBECTH K €0 IMOBPEX/eHNUIO.
* IlomonHMTENbHBIE CBEJleHUS 06
VICIIO/Ib30BAHMN 9TOI KOTIOJKM CM. Ha
cTp. 52.

KOJIOJIKA afipecyeMoit 4 ITa KOMOJIKA CTY>KUT [/ TIOK/TIOYeH s

CBCTOHI/IOHHOVI GND y,]l}'II/IHI/ITeTIbHOI‘O Ka6e;151 anpecyeMoi{

TMONCBETKY v OUDTO*ADDR CBETOAVOMHOI IIO/ICBETKIL, KOTOPast

(3 xourakta, ADDR_ TI03BOJIAET Peann30BaTh Pa3INIHbIe

LED1) cBeTOBbIE 9)PEKTHI.

(M. cTp. 1, Ne 26)

Buumanne! Kareropmueckn
3ampelaeTcsa MOJKII0YATh Kabeapb
afipecyeMoil CBeTOVIOHOII OCBETKH C
HapylIeHNeM NOIAPHOCTI, TaK KaK 3TO
MOKET IPUBECTH K €T0 IOBPEX/eHUIO.
* JlomomHNTeNbHbIE CBEfIeHNS 00
MCIIOTb30BAHUY 3TOM KOOAKU CM. Ha

cTp. 53.
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Bxon DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(em. crp. 1, Ne 30)

OTa cUCTEMHAs I/IaTa OCHAIlleHa
paszpemoM Bxop DisplayPort

1.4. 9TOT pasbeM CIIY>KUT LSt
TIOMIK/TIOYEHNS YCTPOVICTB,

coBMecTUMBIX ¢ DisplayPort.
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1.5 CmapTt-nepeknioyarennu

Ha cucTeMHOJ1 I/1aTe pasMelleHbl YeThIpe 5/1eKTPOHHBIX IIepPeK/TI0uaTe/Is: KHOIKOI
IIUTAHL, KHOIIKOI cOpoca, KHOIKOIT oynctki CMOS-mamsaTn 1 kHonkoit BIOS
Flashback, koTopble M03BOMAIT OBICTPO BK/IIOYATH ¥ BHIK/TIOYAT CUCTEMY,
cO6pachIBaTh HACTPOVIKM CUCTEMBbI, COpackiBaTh HacTpoiiky B CMOS-mamaTu u

npomusath BIOS.

Knormka nutanus Knomka nuranus
(PWRBTN)

(em. cTp. 1, Ne 19)

IIpeHa3HaYeHa /14 61)ICTPOI‘O
BK/TIOYE€HUA U BBIK/TIOUYCHMA

CUCTEMBI.

Knormka c6poca Knormka c6poca npepHasHadeHa

(RSTBTN) st OBICTPOTO MepesaIrycka

(em. cTp. 1, Ne 21) CUCTEMBI.

Knomka c6poca HacTpoek e _o Knomka c6poca Hactpoexk CMOS
CMOS . npefHa3Ha4YeHa A/ ObICTPOTO
(CLRCBTN1) L obnynexns suavennit CMOS.

(em. cTp. 1, Ne 17)

ﬁ Sma (ﬁyHKM,u}I paéomaem, MObKO eciu nNUumarue KoMnvomepa 8viKt04eHo U OH OMKII04eH
om UCmMovYHUKAa nUMmaHus.
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Knonka npommsku BIOS ‘ Knonka npomusku BIOS
(BIOS_FB1) Blos no3Bojser npoumsaTtbh BIOS.
(Cm. c1p. 3, Ne 19) T

Pynxuysa npoumsku BIOS or ASRock mossonster 06xoBATs BIOS, He BKIOYas cucremMy u He

JICIIONB3Ysl IIPOLECCOP.

Jns ucnonszosaums ¢yukuym npoumsky BIOS ¢ momorpio USB-HakomuTeis BbIIOMHITE CIeAyIOLie
JIeVICTBUA.

1. Ckauvarire HoBeriumii ¢arin BIOS ¢ Be6-caiita ASRock:http://www.asrock.com.

2. Ckommpyiite daiin BIOS Ha dremm-Hakomurens USB. ®neur-nakonurens USB 1o/mKeH HCIOnb30BaTh
aitnosyo cucremy FAT32.

3. Pacmakyiire daitn BIOS us zip-apxusa.

4. Tlepeumenyiite aitn Ha "creative.rom" i coxpaHute ero B KOpHeBoM Karasore X: ®rern-
Hakornurenb USB

5. TopxmounTe 24-KOHTAKTHbI pa3beM IMTAHMA K CUCTEMHOI T/1aTe. 3aTeM BKTIOYMTE

nepeK/IIyaTe/Ib epeMeHHOro TOKa Ha MCTOYHMKE IUTaHNU.
*BKITIOYaTh CHCTEMY He TpebyeTcs.
6. Topxmounte USB-nakonurens x nopty USB s npoumsku BIOS.

7. TIpumepHO 3 CeKyH/IbI yAep)KMBaliTe HAXKATBIM TlepeKmodarens npoumsky BIOS. Hauner murarn
VHJIMKATOP.

8. JloxmuTech IpeKpanleHns MUTaHNA MHANKATOPA, YTO O3HAYaeT OKOHJYaHue npommbku BIOS.

* Ecnn VHAVKATOP CBETUTCA 3€/IEHBIM, 3TO O3HA4YaeT 0].LU/I6Ky B IIpo1ecce NpomnBKN BIOS.

Y6eaurecy, uro USB-HakomuTens nogkmodes K nopry USB misa npommsku BIOS.

&

ITopt USB pa npommsku BIOS
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae ASRock X570 Creator, uma placa mae confiavel
produzida sob o controle de qualidade rigoroso da ASRock. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteracoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

6_2 Como as especificages da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

a esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa miae ASRock X570 Creator (ATX Form Factor)

+ Guia de Instalagao Rapida do ASRock X570 Creator

+ CD de Suporte do ASRock X570 Creator

+ 4x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 1x Antena ASRock WiFi 2,4/5 GHz

1 Mini DisplayPort de angulo direito para cabo DisplayPort (Opcional)
+ 2 x Parafusos para Soquete M.2 (Opcional)

+ 2x Porcas autdnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)



1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

X570 Creator

Formato ATX
PCB 20z de Cobre

Suporta processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 2000 e
3000
Energia Digital IR

Design com 14 fases de alimentagao

AMD X570

Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

As CPUs AMD série Ryzen (Matisse) suportam memoria sem
buffer DDR4 4666+(0OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(OC)/
4200(0C)/4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733
(OC)/3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133

ECC e nao-ECC*

CPUs série AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) suporta DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC &
nio-ECC, memoria un-buffered*

CPUs série AMD Ryzen (Picasso) suporta DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nao-ECC, memoria un-
buffered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso), ECC s6 é suportado com CPUs
PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da

ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 26 para suporte de frequéncia maxima
DDR4 UDIMM.

Capacidade maxima da memdria do sistema: 128GB
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

CPUs AMD séries Ryzen (Matisse)

3 x Slots PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:tinico em
x16 (PCIE1); duplo em x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4); triplo em x8
(PCIE1) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*
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Graficos

CPUs AMD Série Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3slots PCI Express x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:tnico em
Gen3x16 (PCIE1); duplo em Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4);
triplo em Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

CPUs AMD séries Ryzen (Picasso)

+ 1 slot PCI Express x16 (inico em Gen3x8 (PCIE1) ou Gen4x4
(PCIE6))*

* A largura de banda PCle depende da CPU instalada.
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdo

+ 3 x Slots PCI Express 2.0 x1

- Suporta AMD Quad CrossFireX"", 3-Way CrossFireX"" e
CrossFireX™

« Suporta Quad SLI™ e SLI"™ da NVIDIA™**

- Suporta placas gréficas das séries NVIDIA® NVLink™ com
dupla NVIDIA® GeForce® RTX**

** O NVIDIA NVLink Bridge ndo vem com o pacote. Por favor,
compre-a da NVIDIA® se necessario.
** Este recurso é suportado apenas com CUPs da série Ryzen

(Matisse e Pinnacle Ridge).

+ 1x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo WiFi-802.11ax
incluido (na I/O traseira).

+ Contato em Ouro 15y no Slot PCle VGA (PCIE1)

+ AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoéria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria
de sistema instalado.
+ Suporta HDMI 2.0 com resolugao max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz
+ Suporta DisplayPort 1.4 de entrada com max. resolugio até
4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz
* A entrada DisplayPort 1.4 ¢ usada para conectar um monitor tipo
C.
+ Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0
(E necessario um monitor compativel com HDMI)
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Suporta HDR (High Dynamic Range — Ampla Faixa Dinamica)

com HDMI 2.0

+ Suporta HDCP 2.2 com Portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4

+ Suporta reprodugdo HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 2.0
e DisplayPort 1.4

+ Suporta Microsoft PlayReady”

Audio « Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de

audio Realtek ALC1220)

+ Suporte audio Blu-ray superior

- Suporta Protecao de Sobretensao

- Suporta Purity Sound™ 4
- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio

do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Ligagdo Pura
- Tecnologia de drive direto
- Blindagem de isolamento PCB
- Sensoriamento de Impedancia na porta de Saida de Linha
- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L
- Fonres de Audio Gold
- Conector de Audio de Ouro 15

+ Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s

(AQUANTIA® AQC107):

+ Suporta Wake-On-LAN

+ Oferece Suporte & Prote¢io de Relampago/ESD

+ Suporta PXE

1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I211AT):

+ Suporta Wake-On-LAN

+ Oferece Suporte & Prote¢do de Relampago/ESD

+ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Suporta PXE
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LAN sem fios .

E/S do painel .
posterior .

Moédulo Intel® 802.11ax WiFi

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 antenas para suportar tecnologia de diversidade

2 (Transmissdo) x 2 (Recepgao)

Suporta Bluetooth 5.0 + Classe II de alta velocidade
Suporta MU-MIMO

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4 Entrada

1 x Porta de saida SPDIF 6tica

2 Portas USB 3.2 Gen2 Tipo C (Suporta Protegao ESD)
6 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegdo ESD)

* Ultra USB Power ¢ suportado em portas USB3_5_6.
* A fungao de ativagdo ACPI ndo ¢ suportada nas portas
USB3_5_6, TB_1 e TB_2.

Armazenamento -

2 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAGAO e LED
DE VELOCIDADE)

1 x Botdo BIOS Flashback

Fichas de dudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas
de Audio Gold)

4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0,
RAID 1, e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexao a Quente

4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte
NCQ, AHCI, Conector a Quente

1 Hyper M.2 Socket (M2_1), suporta M Key tipo
2260/2280/22110 M.2 médulo PCI Express de até Gen4x4
(64 Gb/s) (com Matisse) ou Gen3x4 (32 Gb/s) (com Pinnacle
Ridge e Picasso)*

1 x Soquete Hyper M.2 (M2_2), suporta Chave M tipo 2230/
2242/2260/2280/22110 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo
M.2 PCI Express até Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagio
* Suporta Kit U.2 ASRock
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Conector

« 1 entrada de DisplayPort 1.4 (DPIN2)
« 1x Plataforma SPI TPM
« 1 x LED de alimentagao e Cabegote de Autofalante
1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O titulo LED do Ventilador AMD é compativel com uma fita
LED RGB regular.
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
« 1 x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
+ 1x Plataforma de LED Ajustdvel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
« 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagao méxima 1A do ventilador (12W).
1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.
3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_
FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de
3 pinos ou 4 pinos esta em uso.
« 1x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)
« 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de
alta densidade)
« 1x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)
1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)
« 2 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 4 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)
« 1 painel frontal do tipo C USB 3.2 Gen2 Header (Suporta
Protegdo ESD)
« 1xDr. Debug com LED
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes

1 x Botdo de energia com LED
1 x Botdo de Reset com LED
1 x botdo de limpeza CMOS

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI

Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Tensao de multi-ajuste para CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM,
PCH 1,05V, +1,8V, VDDP

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de Agua,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de Agua,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de Agua,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
Agua, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua
Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de
alimentacdo preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

definigoes na BIOS, a aplicagao de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das

de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo

causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta

e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é

colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se no for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

de 2 pi
(ver p.1, N 22) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do sistema
na configura¢do padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagéo, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]1 durante 3 segundos. Por favor,
nao se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar
o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre

estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de
sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.218)

PLED+

Ligue o botdo de alimentagao,
o botédo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do abaixo.

Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botao de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicializagido
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botao de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu moédulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de
forma correta.
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LED de alimentacéo e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLEDI1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/ |

©)
] [e](e]e)
0. |
PLED+
PLED+

PLED-

Conecte o LED de alimentagdo
do chassi e o autofalante do

chassi a este cabecote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1_2:

ver p.1, N.2 13)
(SATA3_3_4:

ver p.1, N.o 14)
(SATA3_A1_A2:

ver p.1, N.° 15)
(SATA3_A3_A4:

ver p.1, N.2 16)

i)

g [Ir

d [

f—1 I——1 I——1

i

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

—1

Estes oito conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

*Para minimizar o tempo de
inicializa¢do, use portas AMD®
X570 SATA (SATA3_1~4) para

seus dispositivos inicializaveis.

Suporte USB 2.0
(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 25)

Existe um conector nesta placa
mae. Cada suporte USB 2.0 pode
ter duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 10)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Ha dois cabegotes nesta placa-
mae. Cada suporte USB 3.2

Genl pode suportar duas portas.

149




150

IntA_P_D+

IntA_P_D-
(USB3_9_10 de 19 pinos) Hisreadten
GND
(ver p.l, N.o 24) IMA\nTA\;Eg(;M
EEEEE
QI
‘ \/‘bus
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
IntA_P_D+
Painel Frontal Cabegote H4 um Painel Frontal Cabecote
USB 3.2 Gen2 Tipo C USB 3.2 Gen2 Tipo C nesta placa
(F_USB31_TC_1 de mae. Este cabegote é utilizado
20 pinos) para conectar um moédulo
(ver p.1, N.2 12) 7 USB 3.2 Gen2 a portas adicionais

USB Type-C Cable

USB 3.2 Gen2.

Suporte de audio do
painel frontal
(HD_AUDIOL1 de

9 pinos)

(ver p.1, N.° 28)

D
PRESENCE#
MIC_RET

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no
painel de dudio frontal.

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

Q 1. O Audio de alta definicao suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligacao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nao precisa ligd-
los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.



Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.o 11)

(CHA_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 23)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N.° 3)

(SRS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Esta placa mae fornece conectores
de ventilador do chassis de
refrigeragdo trés agua de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragio a agua
de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1, N.° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de
bomba de 4gua CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
de refrigeragdo a agua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragao a agua
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Esta placa-mae inclui um

conector de alimentagdao ATX de
24 pinos. Para utilizar uma fonte
de alimentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

X570 Creator
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Conector de alimentag¢io
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.2 1)

L0
000

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagao de 12V
ATX de 8 pinos. Para utilizar
uma fonte de alimentagao ATX
de 4 pinos, introduza-a no Pino

1 e Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o
CPU e nao para a placa griéfica.
Nao ligue o cabo de for¢a PCle

a este conector.

Conector de alimentagdo
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

U]

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagéo de forca ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de

13 pinos)

(ver p.1,N.229)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM7PIRQ

[e)[e](e](®)
[e](e](e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

[e][e][e)
11QI010]

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade

da plataforma.
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Cabecote de LED FAN 1

AMD 12V G R B
(AMD_FAN_LEDI de

4 pinos)

(ver p.1,N.27)

Cabecote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexao de cabo permite aos
usuarios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo de LED.

* O titulo LED do Ventilador
AMD ¢é compativel com uma fita
LED RGB regular.

Atencao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.

Cabegote de LED RGB 1
(RGB_HEADERI de

4 pinos)

(ver p.1,N.°27)

12V G R B

Este Cabegote RGB ¢é usado para
conectar o cabo de extensao

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre varios
efeitos de iluminagao LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 52 para obter
mais informacdes sobre esta

plataforma.

Plataforma de LED 1

Ajustavel GND
DO_ADDR

(ADDR_LED1 3 pinos) VOUT

(ver p.1,N.° 26)

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite
aos usudrios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 53 para obter
mais informagoes sobre esta

plataforma.
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Entrada DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(ver p.1, N.° 30)

Esta placa mae oferece um conector
de entrada DisplayPort 1.4.

Este conector é usado para
conectar um dispositivo

compativel com DisplayPort.



X570 Creator

1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem quatro chaves inteligentes: Botdo Liga/Desliga, Botdo Reiniciar,
Botdo Limpar CMOS e Botao BIOS Flashback, permite que os usuarios liguem/

desliguem o sistema, reinicie o sistema, limpe os valores CMOS ou atualizem o BIOS.

Botdo de alimentagao O Botio de alimentagao permite
(PWRBTN) aos usudrios ligar/desligar o
(ver p.1,N.° 19) sistema rapidamente.
Botdo Reset (Reiniciar) O Botdo Reset permite aos
(RSTBTN) usudrios reinicializar o sistema
(ver p.1,N.°21) rapidamente.
Botao Limpar CMOS e _o O Botdo Limpar CMOS permite
(CLRCBTNI1) . aos usuarios apagar os valores

o o
(ver p.1,N.217) CMOS rapidamente.

ﬁ Esta funcao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagdo estiverem
desligados.
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Botio Flashback da BIOS ‘ Botdo Flashback da BIOS
BIOS

(BIOS_FB1) permite que os usudarios limpem
Flashback

(ver p.3,N.° 19) a de BIOS.

O recurso ASRock BIOS Flashback permite que vocé atualize o BIOS sem ligar o sistema, mesmo sem a

CPU.

Para usar a fungao USB BIOS Flashback, siga as etapas abaixo.

1. Faga o download do arquivo BIOS mais recente no site da web ASRock:http://www.asrock.com.

2. Copie o arquivo BIOS para sua unidade flash USB. Certifique-se se o sistema de arquivos da sua
unidade flash USB seja FAT32.

3. Extraia o arquivo BIOS do arquivo zipado.

4. Renomeie o arquivo para "creative.rom" e salve-o no diretorio raiz de X: Unidade flash USB.

5. Conecte o conector de energia de 24 pinos na placa mae. Em seguida, ligue o interruptor CA da fonte
de alimentagdo.

*Nao hé necessidade de ligar o sistema.
6. Depois, ligue o USB drive na porta USB BIOS Flashback.
7. Pressione o BIOS Flashback Switch por cerca de trés segundos. Depois, o LED comega a piscar.
8. Espere até que o LED pare de piscar, indicando que a intermiténcia do BIOS foi completada.

*Se a luz do LED se torna verde sdlido, isto significa que o BIOS Flashback néo esta operando
adequadamente. Certifique-se de conectar a unidade USB a porta USB BIOS Flashback.

QO

& |—) | =

Porta USB BIOS Flashback
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X570 Creator, niezawodnej plyty glowne;j
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
Jjakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrad liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock X570 Creator (Wspofczynnik ksztattu ATX)

+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock X570 Creator

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock X570 Creator

+ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalna)

+ 1 xantena ASRock WiFi 2,4/5 GHz

+ 1 xkabel ze ztaczem pod katem prostym Mini DisplayPort do DisplayPort (Opcjonalny)
+ 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 2 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

157



158

1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

+ Wspolczynnik ksztaltu ATX
+ PCB z 2 uncjami miedzi

+ Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i
3000
+ Kontroler IR Digital PWM

+ Sekcja zasilania 14 Power Phase Design

« AMD X570

» Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4x gniazda DDR4 DIMM

+ Procesor AMD serii Ryzen (Matisse) z obstugg DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/413
3(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(OC)/3600
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i
nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugag DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133
ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamigé
niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z
CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 26 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

+  Maks. wielko§¢ pamieci systemowej: 128GB

+ 15 poztacane styki w gniazdach DIMM

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)

+ 3 x gniazda PCI Express 4.0 x 16 (PCIE1/PCIE4/PCIE®6:
pojedyncze dla x16 (PCIE1); podwdjne dla x8 (PCIE1) /
x8 (PCIE4); potrdjne dla x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) /
x4 (PCIE6))*
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Grafika

Procesor serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x gniazda PCI Express x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:
pojedyncze w Gen3x16 (PCIEL); podwdjne w Gen3x8
(PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4); potréjne w Gen3x8 (PCIEL) /
Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)

+ 1 x gniazdo PCI Express x16 (pojedyncze Gen3x8 (PCIE1)
lub Gen4x4 (PCIE6))*

* Przepustowos¢ PCle zalezy od zainstalowanego procesora.
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

» 3 x gniazda PCI Express 2.0 x1

+ Obstuga AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ i
CrossFireX™

- Obstuga NVIDIA® Quad SLI™ i SLI"™"

- Obstuguje NVIDIA® NVLink™ z podwéjnymi kartami
graficznymi serii NVIDIA® GeForce® RTX**

* Mostek NVIDIA NVLink nie jest dostarczany w opakowaniu.
Nalezy go zakupi¢ w firmie NVIDIA® jezeli konieczne.

** Ta funkcja jest obstugiwana wylacznie z procesorami serii
Ryzen (Matisse i Pinnacle RidgeRidge).

+ 1 x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modufem
WiFi-802.11ax (z tylu Wejscia/Wyjécia)

+ 15p poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1)

- Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Pamie¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie
pamie¢ wspoldzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspotdzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
+ Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz
+ Obstuga DisplayPort 1.4 Wejscie z maks. rozdzielczo$cig do
4K x 2K (4096x2160) przy 120Hz
* Wejscie DisplayPort 1.4 jest uzywane do potaczenia z
monitorem typu C.
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)
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Audio

LAN

Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.0
Obstuga portéw HDCP 2.2 z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami
HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4

Obstuga Microsoft PlayReady”

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio

Realtek ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Obstuga Purity Sound™ 4

- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla
zlacza audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do
600 Om)

- Pure Power-In

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na porcie wyjscia liniowego

- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- Pozlacane gniazda audio

- 15p pozlacane zigcze audio

Obstuga potaczenia DTS

1 x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD

Obstuga PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I1211AT):

Obstuga Wake-On-LAN

Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
Obstuga PXE



X570 Creator

Bezprzewodowa + Modut WiFi Intel® 802.11ax
sie¢ LAN + Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ax
+ Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)
+ Obstuga WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)
+ 2 anteny do obstugi technologii dywersyfikacji
2 (nadawanie) x 2 (odbieranie)
+ Obstuga Bluetooth 5.0 + Wysokiej szybkosci klasa IT
+ Obstuga MU-MIMO

Tylny panel + 2x porty anteny
Wejscia/Wyjscia + 1x port myszy/klawiatury PS/2
« 1xport HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4 Wejécie
+ 1 x port optycznego wyjscia SPDIF
« 2xport USB 3.2 Gen2 typu C
(obstuguje zabezpieczenia ESD)
+ 6xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_5_6.
* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_5_6, TB_1iTB_2.
+ 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
 1x przycisk flashowania BIOS
+ Gniazda audio HD: Glo$nik tylny / Centralny / Basy /
Wejscie liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon (Pozlacane
gniazda audio)

Przechowywanie + 4xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1
i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

4 xziacza SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, obstuga
NCQ, AHCI i Hot Plug

+ 1 xHyper M.2 Socket (M2_1), obstuga M Key typu
2260/2280/22110 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4
(64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3x4 (32 Gb/s) (z Pinnacle
Ridge i Picasso)*

+ 1x gniazdo Hyper M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit
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Ziacze

+ 1 x wejscie DisplayPort 1.4 (DPIN2)
« 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlgcze gléwkowe glosnika
+ 1xzlacze gléwkowe LED wentylatora AMD
* Gltoéwkowe ztgcze wentylatora LED AMD, jest zgodne ze
zwyklym zlaczem tasmowym LED RGB.
* Zlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED
o maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.
 1x zlacze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 1 x Adresowalne ztgcze gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
« 1x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora
2A (24W).
3 xzlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_
FAN3/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX (Ztacze zasilania Hi-
Density)
« 1x 8 pinowe 12V zlacze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)
+ 1x4 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-
Density)
+ 1xzlgcze audio na panelu przednim (15 poztacane ztacze
audio)
« 1x zlgcza gtéwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
« 2xporty glowkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portow
USB 3.2 Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xzlacze gléwkowe USB 3.2 Gen2 typu C (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
+ 1xDr. Debug z diodg LED
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Funkcja BIOS .
Monitor sprzetu .
System .
operacyjny

Certyfikaty .

1 x przycisk zasilania z dioda LED
1 x przycisk resetowania z diodg LED
1 x przycisk usuwania pamieci CMOS

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
Obstuga “Plug and Play”

Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

Obstuga bezzworkowa

Obstuga SMBIOS 2.3

CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, +1,8V,
wiele regulacji napiecia VDDP

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegétowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzi¢ naszq strong internetowg:
Y 8 ) ) y g ¢ (]

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wptywaé na stabilnos¢ systemu

lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostaé
zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usunigcie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domy$lne

2-pinowa zworka
(sprawdz s.1, Nr 22) P

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamigtac, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtdwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Zacze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 18)

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlacza¢ przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podlaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pinow plus i

minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podtgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic¢ komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia $4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, zZe jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow
i pinow.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY

ztacze gtowkowe glos$nika DUMMY gltéwkowego diode LED zasilania
(7-pinowe SPK_PLED1) v | obudowy i glo$nik obudowy .
(sprawdz s.1, Nr 20) Q

g elle)e

[
PLED+|
PLED+
PLED-

Zkacza Serial ATA3 , = [ - Te osiem ztaczy SATA3
(SATA3_1_2: g E obstuguje kable danych SATA dla
sprawdz s.1, Nr 13) &=l =l é zewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_3_4: :';I ] [T 2I z szybkoscig transferu danych do
sprawdz s.1, Nr 14) E | E 6,0 Gb/s.
(SATA3_A1_A2: o= =0 *W celu zminimalizowania

- = o
sprawdz s.1, Nr 15) < [ < czasu uruchamiania, dla

[s2} [s2]
(SATA3_A3_A4: E ] IL E urzadzen rozruchowych nalezy
sprawdz s.1, Nr 16) R uzyé porty AMD® X570 SATA

M M= (SATA3_1~4).

2 112

= O

[ B}

Zkycza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 25)

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie ztacze glowkowe. Zlacze
glowkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

ZYacza glowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 10)
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Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa zlacza glowkowe. Kazde
ztacze gtdwkowe USB 3.2 Genl

moze obstugiwaé dwa porty.
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BT
7o
(19-pinowe USB3_9_10) ST
GND
(sprawdz s.1, Nr 24) s sk
Vbus
ooooog
1 QURIQIQ
V‘DUS
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
GND
IntA_P_D-
D IntA_P_D+
Ztacze gtéwkowe Gen2 Na tej plycie gtéwnej dostepne
USB 3.2 typu C panelu jest jedno zlacze glowkowe
przedniego Gen2 USB 3.2 typu C panelu
(20-pinowe F_USB31_ przedniego. To ztacze gléwkowe
TC_1) 7 jest uzywane do podlaczania

(sprawdz s.1, Nr 12)

USB Type-C Cable

modutu USB 3.2 Gen2 dla
dodatkowych portéw USB 3.2
Gen2.

Zycze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 28)

R

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

To zlacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.

1. High Definition Audio obsluguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewéd
panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.
. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gléwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé

dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnic¢ mikrofon przedni, przejdz do zakladki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.
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Zk3cza wentylatora

pompy wodnej obudowy

(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 11)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 23)
(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

,Now s

Ta plyta gtéwna udostepnia

trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chfodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy;,
nalezy je podiaczy¢ do pindw 1-3.

Zacze wentylatora
CPU(4-pinowe CPU_
FAN1)

(sprawdz s.1, Nr 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Zacze wentylatora
pompy wodnej CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU. Jesli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.

Zijcze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 9)
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Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.
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ZYacze zasilania ATX 12V 8 =" Ta plyta gtéwna udostepnia
(8-pinowe ATX12V1) %%%% 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 4 12V. W celu uzycia 4-pinowego

zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej. Nie
podlaczaj do tego zlacza kabla

zasilajacego PCle.
Zlacze zasilania ATX 12V D'—'U Podlacz do tego zlacza zasilacz
(4-pinowe ATX12V2) o0l ATX 12V.
(sprawdz s.1, Nr 2) *Wtyczka zasilacza pasuje do

tego ztacza tylko w jednym

kierunku.

zlacze glowkowe SPI sPl-bas To zlacze obstuguje system
+3.3V
TPM Dy SPI Trusted Platform Module
SPI_MOSI
(13-pinowe SPI_TPM_J1) RST# (TPM), ktéry moze bezpiecznie
TPM_PIRQ
(sprawdz s.1, Nr 29) SO0 (L 5 przechowywac klucze,
1QIOIO[O[O) CI) certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
GlNgF"—TPM—CS“ System TPM pomaga takze w
SP,TS‘MSZST# zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
a1 B ochronie cyfrowych danych

osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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Zkacze gtéwkowe LED

ZYacze gléwkowe LED wentylatora

wentylatora AMD 12v.G R B AMD jest uzywane do podlaczenia
(4-pinowe AMD_ przedtuzacza LED RGB, dostarczonego
FAN_LED1) z radiatorem AMD. Polaczenie kablowe
(sprawdz s.1, Nr 7) umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow $wiatta LED.
* Glowkowe ztacze wentylatora LED
AMD, jest zgodne ze zwyklym zlaczem
tasmowym LED RGB.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED wentylatora
w nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zosta¢
uszkodzony.
Zkacze gtowkowe LED 1 To zlacze gtéwkowe RGB jest uzywane
RGB 12v6 R B do podlgczenia przedtuzacza LED RGB,
(4-pinowe RGB_ ktory umozliwia uzytkownikom wybor
HEADERI) sposrod roznych efektow swiatta LED.

(sprawdz s.1, Nr 27)

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zosta¢
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tego
zlacza gtéwkowego nalezy sprawdzi¢ na
stronie 52.

Adresowalne zlacze
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR _
LED1)

(sprawdz s.1, Nr 26)

;
GND
DO_ADDR

vouT

To ztacze gtowkowe LED jest uzywane
do podlgczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybor sposrod réznych
efektow $wiatta LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla

LED w nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze zosta¢
uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace tego
ztacza gtdwkowego nalezy sprawdzi¢ na

stronie 53.
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Wejscie DisplayPort 1.4
(DPIN2)
(sprawdz s.1, Nr 30)

Ta plyta gtéwna udostepnia
ztacze wejécia DisplayPort 1.4.
To zlacze jest uzywane do
polaczenia urzadzenia zgodnego

z DisplayPort.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Ta plyta gtéwna ma cztery inteligentne przelaczniki: Przycisk zasilania, przycisk
resetowania, przyciski usuwania pamieci CMOS i przycisk flashowania BIOS,
umozliwiajg uzytkownikom szybkie wigczanie/wytaczanie systemu, resetowanie

systemu, usuniecie warto$ci CMOS lub flashowanie BIOS.

Przycisk zasilania Przycisk zasilania umozliwia
(PWRBTN)

(sprawdz s.1, Nr 19)

uzytkownikom szybkie

wlaczanie/wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania Przycisk resetowania umozliwia
(RSTBTN)

(sprawdz s.1, Nr 21)

uzytkownikom szybkie

resetowanie systemu.

Przyciski usuwania Przyciski usuwania pamieci

pamigci CMOS CMOS umozliwiajg
(CLRCBTNI1) e ¢ uzytkownikom szybkie usuniecie
(sprawdz s.1, Nr 17) warto$ci CMOS.

ﬁ Ta funkcja dziata tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odtgczeniu zasilania.
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Przycisk flashowania BIOS ‘ Przycisk flashowania BIOS
(BIOS_FB1) Blos umozliwia uzytkownikom
(patrz p.3, Nr. 19) T flashowanie BIOS.

Funkcja flashowania BIOS ASRock umozliwia uzytkownikom aktualizacje BIOS bez wlaczania zasilania
systemu, nawet bez procesora.

Aby uzywa¢ funkcje flashowania BIOS przez USB, nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci.

1. Pobierz najnowszy plik BIOS ze strony internetowej ASRock:http://www.asrock.com.

2. Skopiuj plik BIOS do napedu flash USB. Upewnij sig, ze system plikow napedu flash USB to FAT32.
3. Rozpakuj plik BIOS z pliku zip.

4. Zmien nazwe pliku na “creative.rom” i zapisz go w gléwnym katalogu X: Naped flash USB.

5. Podgcz 24-pinowe ztgcze zasilania do plyty gtéwnej. Nastepnie whacz przetacznik zasilacza pradu
zmiennego.

*Nie jest konieczne wlgczanie zasilania systemu.
6. Nastepnie podtacz naped USB do portu USB flashowania BIOS.
7. Naciénij przelacznik flashowania BIOS na okofo trzy sekundy. Nastepnie zacznie miga¢ dioda LED.
8. Zaczekaj na zatrzymanie migania diody LED, co wskazuje zakoniczenie flashowania BIOS.

*Jedli dioda LED zacznie $wieci¢ stalym, zielonym $wiatlem, oznacza to, ze flashowanie BIOS nie
dziata prawidtowo. Nalezy pamigta¢, aby podlaczy¢ naped USB do portu USB flashowania BIOS.

Port USB flashowania BIOS
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+ AMD Ryzen 4] 2] 2 CPU(Matisse) = DDR4 4666+(OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC 2 B] ECC,

v 3 7] of| 22 & 2] A3} *

+ AMD Ryzen 4| 2] 2 CPU(Pinnacle Ridge) = DDR4 3600+(OC)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC 2 H] ECC,
v 5 7] of| Re] & 2] d 3o} *

+ AMD Ryzen A 2] 2 CPU(Picasso) = DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 H] ECC, H| ¥ 3] &) vl 22| =

2] 3 ek #
* Ryzen Series CPU(Picasso) 2] 7, ECC = PRO CPU of| A1t
2] A&},
* 27} A B E 13X ASRock Ato] Eof] ol = w e 2| Y
=5 324 A 2 . (http://www.asrock.com/)
* DDR4 UDIMM 3 tf] =3} 2] -2 26 9| o] 2] & 3334 Al 2

o Azl vz Hof 435 128GB

« DIMM &3¢l 15 ¢ Gold Contact 42+

AMD Ryzen A|2|= CPU (Matisse)
+ PCI Express 4.0 x16 =% 3 7} (PCIE1/PCIE4/PCIEG: T+ @ x16
(PCIE1), ©] % @ x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4), 4} % @ x8 (PCIE1) / x8
(PCIE4) / x4 (PCIE6))*
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AMD Ryzen A|2| = CPU(Pinnacle Ridge)
+ PCI Express x16 &= 3 7| (PCIE1/PCIE4/PCIE6: T
Gen3x16 (PCIE1), ©] % @ Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE4),
A% @ Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE4)/Gen4dx4 (PCIE6))*
AMD Ryzen A|2|= CPU (Picasso)
« PCI Express x16 =5 1 7l (+¥ @ Gen3x8 (PCIE1) T
Gen4x4 (PCIE6))*
* PCle th & =2 A 2] 5] CPU ol wje} -5 ch.
*NVMe SSD & -8 t]~3 & A8 7153l =5 A
+ PCI Express 2.0 x1 &% 3 7l
o AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ 2 CrossFireX™
211
« NVIDIA® Quad SLI™ & ™" 2]
+ 49 NVIDIA® GeForce® RTX | 2] 2 12| g 7} =2 &) 3k
NVIDIA® NVLink™ & 2] €1 3hu ]t}
** NVIDIA NVLink Bridge = A %3} 7] A g% 2] ek<5vivh.
2 8 3+ 7-9- NVIDIA® of| A -1 5}4] 4] &
*+ o] 7] Ryzen A 2] 2 CPU( 9| : Matisse, Pinnacle Ridge) 1| 4]
ak 2] 9l €l o).
- FAM22A (71E) 1A (RS2 AFEE FH VO 2] WiFi-
802.11ax 2& %)
« VGA PCle =39l 15 (£ Gold Contact %2 (PCIEL)

4
=
=

« Ryzen Series APU ©] 533 AMD Radeon™ Vega Series .2 F *

* A A 2] 918 CPU ol e} t}E = 9l

« DirectX 12, Pixel Shader 5.0

o 1R F vl e 2GB ek, H v B vl 2E] = 16GB 7t
2 A et

*F o] I Wl RE] 2 16GB & AH&-3}e 32GB o] Al ~H W B

2|7} A 3] = o] glofof rt.

« HDMI 2.0 A ( 2]t 314 = 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz)

+ DisplayPort 1.4 9= 2] ( 3 ol 84 = 4K x 2K (4096x2160)
@ 120Hz)

* DisplayPort 1.4 1 == €t} C RUE]E A A3t o] AF-g-F v ).

+ Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2! HBR (High Bit Rate
Audio)(HDMI 2.0 £E 3} ) 2% (HDMI &3t 2uE] Q)
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HDMI 2.0 ¢l 4] HDR( == 54 ¥ 9] ) & 29},
HDCP 2.2(HDMI 2.0 2! DisplayPort 1.4 £E %3} ) 2] ¢

HDMI 2.0 & DisplayPort 1.4 ¥ E-E ©]-§-&F 4K Ultra HD(UHD)
EEL

Microsoft PlayReady” 2] 1

TRl = B3 E 0]-83F7.1 CHHD £t 2 %] 4] (Realtek
ALC1220 T2 =)

= 2]1] 4 Blu-ray 0] 2 2| 4

A B3 29

Purity Sound™ 4 %] -1

-3 sd 2 v] 2 AWE]-S NE5532 Ze|n] < 3 =4l Z-57
(2 600 & 3N =A 214 )
-EFAA YUY
-tho]dE =efo]H J| &
-PCB A ol 2+
-2kl 3 2B I~ 3R
-R/L 2] & A4 W pCB #| o] o]
-Fe o .
-15 ¢ FE 202 AYH
DTS 12 A4

10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s 1 7H
(AQUANTIA® AQC107):

Wake-On-LAN %] 4]
W) /ESD B3 2]
PXE 2] <4

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 7 (Intel® 1211AT)

Wake-On-LAN #] €1

W7l /ESD B3 A<
AAF o]t Yl 802.3az A )
PXE %] ¢

Intel® 802.11ax WiFi =&

IEEE 802.11a/b/g/n/ax A]

o 2l = (2.4/5 GHz) A4

WiFi6 802.11ax (2.4Gbps) =&

2(FA)x2 (A ) cho] M A €] 7% 2] 414 qhelvt 2 A
Bluetooth 5.0 + .5 S| ~ 11 2| A

MU-MIMO #] 9&
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StelLv} FE 2 )

PS2 0}-§-2~ /1 BE X E 1Y

HDMI £E 1 7}

DisplayPort 1.4 $12 1 7}

73+ SPDIF &3 £ E 1 7]

USB 3.2 Gen2 E}§] C FE 2 7)) (ESD 2% 2|4
USB 3.2 Genl £E 6 7} (ESD B3 2| ¢ )

*$ e} USB A2 USB3_5_6 EEo|| A 2| v r}.
* ACPI B A 3| A 7]5-2 USB3_5_6, TB_1 & TB_2 EE oA 2|

5] 2] ¥t

LED A2 RJ-45 LAN ¥ E 2 7 (ACT/LINK LED % SPEED
LED)

BIOS Z&] A1) W& 1 /)

HD 2t]Q A T 257 ) Fof /o] 2~/ ekl gl= /aw
27 kel A (FE 2r 2 A

SATA3 6.0 Gb/s # €] 4 7} 7} RAID(RAID 0, RAID 1 &

RAID 10), NCQ, AHCI ¥ 3 Z2] 715 2| 4o},

ASMedia ASM1061 ©l] ©] g SATA3 6.0 Gb/s 71 €] 4 7 , NCQ,
AHCI ¥ st Z2] 124

slo]3 M2 27 (M2_1) 1711, Gend M 7] B} 2260/2280/22110
M.2 PCI Express %52 4 7§ 7k2] 2] 9] (64Gb/s) (Matisse FA )
< 4 71 (64Gb/s) 7}A] *=+= Gen3(Pinnacle Ridge % Picasso
A ) ©] 7354 71 (32Gb/s) ZFA] 2]+

< Egt M23te]d 171 (M2_2), M 7] €3]
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 2-& 2 Gen4
M.2 PCI Express 252 4 7| (64 Gb/s) 72| ] 4 *

*NVMe SSD & -8 t] =32 214 7153l =5 2 9
* ASRock U2 7] E 2] )

DisplayPort 1.4 1% (DPIN2) 1 7}
SPITPM &t 1 7}

A LED ¢ 23] A #t] 1 70
AMD 9 LED &t 1

* AMD ¥ LED 3|t = 9 ¥} RGB LED 2~ E2fo] 32 9} 5315},
* AMD 3 LED 3t &= 3 off -5} 3A36W) 2 FH o] Zo] 2.5M 2]
LED ~E&-& g},

RGB LED &|t] 1 7}

* A A #ofl 12V/3A, 36W LED 2~ E8 2]

F A4 7153 LED &t 1 )

* A A #fl 5V/3A, 15W LED ~E3 2]
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- CPU M A9E] (43 ) 1

*CPU 3 7149 e] = g A= o] ol 1A(12W) &1 CPU W& 243
U},

- CPU/ ¥ F= 3l Al 43 )17 (20tE
*CPU/ 98] H = -2 2l A= o] 2 vf 2A(24W) &l
W& A1 gt

< AL/ STE S Z A AT (4330 (2=0FE 3 S Ao )
A STE S Z e A o] 2 ) 2A(24W) &1 84

W& A1t

*3 37 =43 ol A F4l 79, CPU_FAN2/WP, CHA_
FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 3} CHA_FAN3/WP 7} 25 2.2 717
& 5 odFTh.

« 24T ATX AL AE 1] (mEE A A )

s VAL AN 1 (2E= AL AGE)

4T VAL AN 1] (2= A A )

< Addd e e AdE 1 (15 ¢ FE= S AVEH)

. USB2.03It] 170 (USB2.0 £E 2 7] 2|1 ) (ESD .3 2] )
« USB3.2Genl 3t] 2 71l (USB3.2 Genl EE 4 7] 2] 4)

(ESD B3 781

< 2w g €}4] CUSB3.2Gen2 dlt] 1 71 (ESD B35 2|1 )

+ LED &4 Dr. Debug 1 /i

- LED & A4 W E 17

 LED &A] 2] 4 B & 1 7Y

« Clear CMOS B & 1 7}

« GUI A 91-& A F-3}+= AMI UEFI 4 313 BIOS
o cZa e FHe] r A

< ACPI51 T $lo]=z ¢ oWl E

- Ay ze 24

« SMBIOS 2.3 A $1

- CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, +1.8V, VDDP A
ot ol 2A

o 2= 7FA] . CPU,CPU/ $18] B =, Al /e H= A
. 3 elzmn H CPU, CPU/ 18] =, A0A] / $18] H= 3
o AxS 9l (CPU =0l 2|3 A A] 9l &= 215 2 ): CPU,

CPU/ HE H =, QA /e H= A
« W ohE = Ao] L CPU, CPU/ HE 2, A A/ SlE = A
o Ak BUEF :+12V, 45V, +3.3V, CPU Vcore, VCORE_NB,
DRAM, VPPM, PCH 1.05V
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(0] + Microsoft® Windows® 10 64- H] &

ro
oM

+ FCC, CE
« ErP/EuP A4 7} (ErP/EuP A4 715 HA T34 2 &)

* LA gk A 2 Hoo] sl A= AL I Alo] EE 3£ 5]4] A 2 http://www.asrock.com

BIOS 4 %5 5% 5] 7] 1] Untied Overclocking Technology 5 4-8-3} 71} €} 4] A 2] 2
A v 227 EE ARl AS 23 ele e F R o= ol = H = g o] mhE
= AL AL eH F 2 A 2H] QB A of] G S FALf 4] A~
o] A4 849} FAo 24e J Y FEUFL el enFEA S Al 22 9]
F 3} B4 2h3] s oF Pl Gk 2HF 2 of o] BT = 9l Eate]
s 4] A elo] gk,
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1

4 22500 % A4

A

@

25 3] o} AE] & 7] F o el ¥ A& 28 = S r] o) A E] of £]-£-3]
nf4 A H ] L L BE S r] 9} Ae] o] 28 nfr] HEs) J7E o2 2y

[Bh=1

SR EEE S

urch.

PWRBTN( & HE ):
A A e g o] el B Ee AFgLIch A B EL o] g8 A AHE i L
4% 5 gl

RESET( 2|Ml HE ):
A v o] 2] v Eell AATI k. HHEI} HA 52 H A A2 2
s13] 28 49 2] Al M EL o] AREE A FEIe).

PLED( A|A ] 72l LED):

AN Al A 3l d o] 9l Ael] F Aol A3 Al Ho] 2gdta 95 v+ LED
TF A Qlspr]el . Al==§o] $1/53 T 7] AFEl o] Q15 wfj= LED 7} A< zhake] v o).
Alzelo] 4 tf 7] A1l re= 9 A3 (85) 4FE ol 915 v+ LED 7} A4 ).

HDLED( 3lE E2}0]E S} LED):
A 2] 3 d ¢ 5l =efo] B Fak LED o d A g]r). shx Eefo] Il Ho]E &
o AL} 27 918 uj LED 7} AA vt

A g ElAlS A E 2 chg 5 gl i Ad m 4
2] 41 W] E , 14l LED, 5= =ejo] B 53] LED, 274 5.0.2 74 5] g
A A S B E-L o] Sl ol 1A F u] holof F5-a} 7 Sheo] H
2] el ghict.
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A LED @ 23] A 3
=

(7 3 SPK_PLED1)

(1 fe12], 20 W &5

Fz)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |
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Q

) elle)

0. |
PLED+
PLED+

PLED-

A A A4d LED <} AHA] 23] A
Z o] dtfoll AdAA L.

A2l ATA3 A&

(SATA3_1_2:
1#o]#], 13 &5
=)

(SATA3_3_4:
1900]2] 14 ¥ &5
=)

(SATA3_A1_A2:
10]2], 15 ¥ &5
DES)
(SATA3_A3_A4:
10]2], 16 ¥ &5

£

i)

g [Ir

] Ir

f—1 I——1 I——1

i

—1

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

o] 5 8 711 2] SATA3 A4l =
] 6.0Gb/sHloTE] HE &=
= AFste WE AL 434
SATA Hlo] €] Alo] &5 A A F
(Bh =1

i L R Bl = kel i

W, AMD® X570 SATA £ E
(SATA3_1~4) & F-€-& A= ol
AHg-3FAI A &

USB 2.0 3t}

o] mht m= o slte] ]

(93 USB1_2) 7} g1}, 0] USB 2.0 31T
(1 5lo1] 254 = LEIEFAS AL 59
2z St
i
USB_PWR

USB 3.2 Genl 3“ ]}1 Vbus :/r::sPB SSRX- 0] U}-]ﬂ E‘Eoﬂ TLj %ﬂ t-] —E‘r‘_ 7H 7}—
(19 31 USB3_7_8) s sscfOlop e e ssexe 9] 2] v} 7} USB 3.2 Genl 8
(=fel 10 W = oo lopmaresne e T E B AE XA S
) e e e ST

IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy
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19 7 USB3_9_10)
1 #0]2] 24 W &5
Lg(_)

N D

!

IntA_P_D+
IntA_P_D.

IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-

GND
IntA_P_SSRX+

IntA_P_SSRX~
Vbus

O[O[O]O]o]O
ofofojo

‘ Vbus
InfA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+

GNi

D
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GND
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i I elg] C
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(20 3 F_USB31_TC_1)
(1o)1x], 121 %

EES

o] ity H.x ol = A s)d
e}3] CUSB 3.2 Gen2 3T
17} ol et o] st &=
7} USB 3.2 Gen2 EE &
USB 3.2 Gen2 &5 14 3}+=
o] AFg-F o).

==
—

USB Type-C Cable

GNERE’\SﬁgCREg O] e s 2] A E AW
) 2] I dof A5}
pEENES

#2115 Al spA] vk Enl A Apgstel A K] 2] 7 d ool o7}
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HDA & X sl oF gvjct. A« Bl A A] g ol vfef 9l
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97 £.r]e ﬁHLS% Al-§-3 - ofelf o} 22 H A5 ul e} A Jd er] e 3]
=] 314 4] 2
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B. Audio_R (RIN) & OUT2_R °J] ¢12 3} Audio_L (LIN) <
C. 32 (GND) & 3] (GND) ol 423 ]c}.
D. MIC_RET ¥ OUT_RET += HD 2] 2 s d ol RF Al §-F 1]} AC * 97 2r] 2 5]
Jgo 2 odAds Fo)glsch
E. 319 nlo] 25 g4 3] 3] ef Realtek A of ol 4] “ FrontMic ” 52 & 7]-4]

“ Recording Volume( 35 25 ) " = 24 gl .
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12 34
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ASRock OB —BH Uz ik B E O FCEESN T E I EN/zmEs
ANz el 2 DD ENT ST+ —< > AL E T,

DAHIG TR NCZEESTBIEDBNET, CDON=a 7 VDAKICZEED)H o7
WAl BRI E N N—2 a3, /%< ASRock DU 7 YA FIEAFTESL
SCHEDFE T, SO Y —R— FICB G2 Bl 7 R — RS B3 A1, S1EH
DETINE D TDFHMNEIRE, DT 7P FTHIETEE W, ASRock D

Tz 7 YA T, BHD VGA /17— FBE T CPU YR —h—B8 TEIc G F T,
ASRock V.. 71 b http://www.asrock.com.

Q NP —IR—FDfLFkE BIOS V7 MUz IFEHENE LN D BT84, CDOX =27 )V

1.1 I\ Ir—Y DA
+ ASRock X570 Creator X H"—HR—K (ATX 7+ —LT 77X )
+ ASRock X570 Creator 717 AV AM—)VHAR
« ASRock X570 Creator >"R—b CD
« 4x U7V ATA(SATA) T—2 77— )\ (F T a)
1 x ASRock SLI_HB_Bridge_2S 1—R (A7 a>)
1 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz 77> 77
+ 1x [ 3= DisplayPort - DisplayPort 77—l (47 3>)
- 2xM2 Vv AL (K7 vay)
« 2xM2 VT NHARYRAT (T ay)
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1.2 1%

73vk
T4 —L

CPU

Fy Ty

AEY

fsRAOY b

o ATX TA—LT 7%
¢ 2FVADIS—HLPCB

+ AMD AM4 Vv b Ryzen ™ 2000 BX U 3000 VU —X
Tt Y=

« IRTIYH)VPWM

< 14 EBRT— ARG

+ AMD X570

- Ta7)VF v )V DDR4 AT UIEHE

+ 4xDDR4 DIMM A

+ AMD Ryzen ¥V—X CPU (Matisse) (&, DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(OC)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC X U'FE ECC. 77>\ w7
7—RABVITHHELET *

+ AMD Ryzen >V —X CPU (Pinnacle Ridge) I, DDR4 3600+
(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC 33X T
JEECC. 7>\ 7 7—RAEVICH R LET *

+ AMD Ryzen ¥V —X CPU (Picasso) I, DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC. 77>\ 77— R A€
WA ISUE T *

* Ryzen >V — X CPU (Picasso) D75, ECC l& PRO CPU DT
FISLE T,
* FEHNCS DWW TIE, ASRock W 7Y A hD AT —HR— k&%
S TLIZE W, (http://www.asrock.com/)
* DDR4 UDIMM R KE AT R—MT DWW TIE 26 XR—T 7% SR
LTLIEE,

o VATLAEY DA R 128GB

« DIMM AR N 15p I—)V RV R e R

AMD Ryzen >V —2Z CPU (Matisse)
+ 3 x PCI Express 4.0 x16 A1» | (PCIE1/PCIE4/PCIE6:x16
(PCIE1) T %)V, x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) TT 27 )b,
x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6) ThU )L *
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I57499R

AMD Ryzen >VJ—X CPU (Pinnacle Ridge)
+ 3 x PCI Express x16 A1 b (PCIE1/PCIE4/PCIE6:Gen3x16
(PCIE1) TV >% )V, Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE4) T
T 2.7 )V, Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE4)/Gen4x4 (PCIE6)) T
rITIL *
AMD Ryzen >Y)— A& CPU (Picasso)
« 1x PCI Express x16 A1 | (Gen3x8 (PCIE1) £7zlE Gendx4
(PCIE6) TZ VT )*
* PCle AKIEIE FUO I 5N TS CPU ICKIFLE T,
* H) 7 A2 £ LT NVMe SSD 1Kt
+ 3 x PCI Express 2.0 x1 A |
+ AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"™, CrossFireX ™ 7
PR—F
+ NVIDIA® Quad SLI™ 5K T SLI™ %2R — | **
+ 20 NVIDIA® GeForce® RTX U —R57 574w A/1—RT
NVIDIA® NVLink™ {2355 **
** NVIDIA NVLink Bridge (3/30 7 —JICEENTOEE Ao o B
7ZYE0& NVIDIA® S A LTLIZELY,
o ZDOBEREICHIS T % DId Ryzen 2V —X CPU (Matisse 85X
Pinnacle Ridge) W& EN TV B5721 T,
1 x HE[H M.2 v I (Key E) . WiFi-802.11ax €2 — )L A
zx/wlféhﬂ\i@“(u 7 1/0)
+ VGA PCle A1 MC 150 I—)URI> %7 M4 H (PCIEL)

+ AMD Radeon™ Vega S'U—R7' 57 1 A% Ryzen ¥V —X
APU IZH#E
* HREEOYR—MI CPUICK->TREZTENHVET
« DirectX 12, Pixel Shader 5.0
HEATVRT 74V TR 2GB ISR EENTVET A
FHATVI 16GB ETHIGLET,
R KA ATUD 16GB DY A1, 32GB DYV AT LATUN
AVAR=LENTOERTNEEDER A
« HDMI 2.0 77/ 0¥ =R IS IR ARG 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz
- DisplayPort 1.4 AJJ727./ 0 —ITRHG, IS 4K x 2K
(4096x2160) @ 120Hz
* DisplayPort 1.4 A JJid. Type-C E= X —Z2 ki3 27 DIC{HH]
TN,
« HDMI 2.0 R—RFTA—=NI T2 7 T4—T77F—12bpo).
xvYCC, BLUT HBR(F L FL—bA—TF ) Ikt (HDMI
RIEEZR—DREETT)
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F—T1F

LAN

TA4YLA
LAN

+ HDMI 2.0 DA AFIv 7L Y (HDRICHIS
+ HDMI 2.0 ;R— k& DisplayPort 1.4 R— T HDCP 2.2 I3 )i
+ HDMI 2.0 ;R— k& DisplayPort 1.4 R—h T 4K Ultra HD(UHD)

FEICHE

+ Microsoft PlayReady” I{Z 5 i

« 71CHHD A —7 1A, a7 7 a7y 3 /& (Realtek

ALC1220 A —T 1A T—Fw )

« TLRT LT NW—LA A =T 174 FF—h
o P=IREITHIS
- Purity Sound™ 4 IZXf b

- 7aY SV A =T A AR R NES532 T LT L

Ay Rty b7 VTR 600 Ohms £ TONY Rtz MTHE)
- Pure Power-In ( €27\ —A)

-ZAAVIRRIAT T/ Y —

- PCB #fifg> — VR

- IAVHHR—NMTA V=R VA 5 B

-RIL A—TF A F > xI)VAER] PCB LAY
-Od—IVRA =T F T vy

-15 p A=A —=FrFaxsx

+ DTS iz ¥R —h

1x10 F4Ewk LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):

+ Wake-On-LAN (V= A7 4> )5 IG

< B/ UGS (ESD) RIS G

« PXE ZHR—F

1x FHE W LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel° 1211AT):

« Wake-On-LAN (V= A7 4> ) I3 IG

< B/ UGS (ESD) RIS G

o TRVF=FIEOXNA—Y v b 802.3az 2 R—h
« PXE &P R—F

- Intel® 802.11ax WiFi £ 2—)b

- IEEE 802.11a/b/g/n/ax %2 HR—

< Ta7 )WY R(2.4/5 GHz) 2R —h

+ WiFi6 802.11ax (2.4Gbps) ZHHK—h

« 2GE3) x2(ZB) EAN— T 177/ 0y T2 R—F53

2ARDTVTF

o TN—by—RZ 50+ NAAE—RIT AN Y R—b
« MU-MIMO IZHf)iis



U7V
/0

APL—Y

e 2x VT FR—k

« 1xPS2XURA [ F—R—FK—hF
1 x HDMI R—h

« 1x DisplayPort 1.4 AJJ

« 1x)¢ SPDIF i1 R—k

+ 2x USB 3.2 Gen2 Type-C " — h (F#7E XU TE (ESD) R i)

+ 6x USB 3.2 Genl ;h— I (Ff B XU EE (ESD) LRAEICHTIS)
* Ultra USB Power ("7)L k5 USB 7 87 —)ICid USB3_5_6 ;K—
ETxhalLED,

* ACPI 7= —2 7 TH&HREIS USB3_5_6, TB_1 3L U TB_2 R—h
WKL TV ER A

« LED {/& 2 x RJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED LED)

« 1xBIOS 75w a/NwIRE

« HDA—T4 AT v w7 U7 AE—I— | 22— [ NA ]
FAVAY | TV A —— | A7 (A—IVREA—T 1%
Tvw)

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s I*%7 &, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10).

NCQ. AHCI 8K UKy NS F T BEREICH I

+ 4x ASMedia ASM1061 0 SATA3 6.0 Gb/s 1+ %, NCQ.
AHCL BX U, Ry ST BEEEICHIG

+ 1xHyper M2 Vv b (M2_1) iz K Gend x4 (64 Gb/s) £TD
M Key % 7" 2260/2280/22110 M.2 PCI Express 21—l
(Matisse DI ). 7zl i K Gen3 x4 (32 Gb/s)

(Pinnacle Ridge 35K U Picasso DIFE ) ICHHIG *

+ 1xHyper M2 V7w (M2_2).MKey X1/
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s EZ2—)L &
%K Gen4 x4 (64 Gb/s) T M.2 PCI Express £¥1—)UIC
S *

BT ¢ 278 LT NVMe SSD 124 ity
* ASRock U.2 F M i

X570 Creator
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ARTZ

+ 1x DisplayPort 1.4 A JJ (DPIN2)
+ 1xSPITPM N\wH—
« 1x B LED L A —H—\w X —
+ 1xAMD 77> LED N\ & —
* AMD 77> LED "W &=L+ 25— RGBLED AT+ /I
HHELETD,
* AMD 77> LED N\ X —(d,3A (36W) Dig KA & 2.5M £ T
DEXD LED ARy ITRIGLET,
+ 1xRGBLED \w&—
*BaF 12V/3A,36W ETOD LED AR SISt
< 1x7RUY IV LED N &R —
* Rl 5V/3AL15W ETOD LED AR TSt
« 1xCPUT7VaAXIR(4EY)
*CPU 77X RIEHAK 1A (12W) DEII0D CPU 771
HHELETD,
- 1xCPU/ UA—R— KR TT7>aA%T 2 (4 EY)
(A=—b7 7>
* CPU/ TA—R—R T T 7 IR 2A (24W) DHFTD
T A== =TI LE T,
< 3 VA=V | UA—R—RT T ART R (4 EY)
(A=—b7 7>
= | T — =K T T 7 IR 2A 24W) DHFTD
T A== =TI LE T,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 33X T CHA_
FAN3/WP I 3 VK4 BV T 7 MMEHEIN TV A0 ES
ZHERHTEE T,
1x24 Y ATX BIRIAXT Z—O 372 (B EBR IR T 2—)
< 1x8 ¥V 12V ERIRT X (FEEERI T R)
< 1x4 ¥V 12V ERIRTZ(EEREERIRTR)
< Ix7RyYMIVA—T oA AR TR (15 A=V RA—F 14
Jvwl)
« 1xUSB 2.0 \w&—(2D0 USB 2.0 K—MHfht))
(EE AU (ESD) IR0 IE)
« 2XUSB 3.2 Genl & —(4 D0 USB 3.2 Genl :K— MIHE))
(BB AU (ESD) IR0 IE)
- 1x7AY ISRV EALT CUSB 3.2 Gen2 N\ A —
(HEXUNE (ESD) RIS RIG)
+ 1xDr. Debug,LED i} &
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BIOS #%#E

IN—F2ox7
E=R—

0os

Bt

1 x BIFARXLED ¥
1x U+t hAREZLED fi&
1xZU7 CMOS RZ

+ AMI UEFI Legal BIOS, GUI ¥ R— M &

[TS557 Y RT LA et R—h

- ACPI51 DT AT T ARV b

o Iy =T —TzYR—h

« SMBIOS 2.3 HR—F

+ CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, +1.8V, VDDP

BIE~IVT- 2%

< REYYT T CPU,CPU/ UA—R—RY T v — ]

DA —R— RS T 7

o T7YRIAA—R :CPU,CPU/ U —R—RVT v —

Uk —R—RT T

577 (CPU IR HES T v — T 7 V7 F Bl %)
CPU,CPU/ UA—R—IKV T v — | I —ZR—RT
TV

o T7UOVF SR : CPU, CPU/ UA—R—KR T v — ]

DA —R— RS T 7

o IR - 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, VCORE_NB, DRAM,

VPPM, PCH 1.05V

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

- FCC.CE
+ ErP/EuP Ready (ErP/EuP & s E G E AL ETY)

* FARGERINC DU Tl 2t 7 e &8 <2 X0 http://www.asrock.com

A —IN—o w7 — )V DEHEEZ G A —/N— 0y DI, —EDY I Z2

f BIOS fRIEDEE, 7> 84 RA—/N—2 0y 072 /02—, — R/ S—71 D

FIDTI]

BLIEE A==y 7T B RT LD NLIEIC T D7D, X T L

DA IK—R FRTINA R T B EDBDFETC R DEAL TITo TIEE U,
PERETlE A —/N—2 0y DI K BHHARDETIE A O D REF T DT THETEE W,

197



198

13 v VIN—KE

COATANE, V¥ I —DRE ST RUTOET, VY S8—F vy THEIC
BESTVBRE Dy —E[a—FTT, Vv —Fry THE I E STV
RV EICIE, Vv =R —T V] TY,

o W

Short Open
CMOS 7V 7T /78— ¥a—hk:CMOS DIVT
(CLRCMOS1) F =T FTHIVE

2BV TR 8—
(p.1.No. 22 )

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —2%27V7F 5N TEET,CMOS DT —HIcld, ¥
AT LSAT— R, FfF ], S AT LEGE ST A= R =I5 E DY AT LN E G WA
EENFIT NHELTC T IHIVIREICVAT LISTGA=Z—=) vy T BICid.
AV a—2—DBEFZY0 BFRI—RERE, v —Fry 2 HHLT,
CLRCMOS1 DEIC 3 BT a—rLET,CMOS 7V 7 Uiz, Vv 78 —Fry T
FRONT OEENIZNEIICUTLEE,BIOS %7 7T — Mg, CMOS #2717
I 2RENBHIUL RN AT LzE L, Z N5 CMOS 77 70 av #2175
WSS vy R UTLIEE N,
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14 AVR—ROAN\YHE =974

FYR=FRNY R =L AR TR N—=TldHDFEC Ao CNENY K —ELTRT R
1G22 =y TH BRI TLIEI VO NY R —BL ORI RIS 7278 —
Fry T HWEDBE, TR — RICYHHRIGIHEC 5 2 DB VET,

VAT LI SFIVAY A — e . LR RNe 72 T ORI D o
(9 ¥ PANELI) Ut kU, FidDOEvEn2T
(p.1.No. 18 ZfR) ST Y —Y DV AT L
AT —BALRT VST TD
AR —IZEy R LET,
r—7)iRiEkid L EiTlE.
Ero+E—I2&k #2203 T
LIEE,

S — I SRV DREIFARZAAERE L TTEE 0 IR R 2 LT AT A
BT BT ERETEET,

RESET (Ut FR4>):

S = S FI DV Yy FRZACH R E L TLIES e A2 a2 — L= T —X
U720, 8 DB 2 £ T TE R OB EICIE, Uy NRZ LT, A2 Ea—X—
Z B LE T,

PLED (S X7 L #ili LED) :

S — I SR IVDBEPFR T —RRA > D —R— I LTI 000 SR T A
BB rf1id, LED 23T LE T, S X7 LY S1/83 R —TIRREDYF A1 i, LED (3 55i7%
BT E G, S RTLDY S4 RV —TIRAEF 7= i3 BlfiA 7 (S5) DE EIZiL, LED (347 T,

Q PWRBTN iR 4>)

HDLED )N\—FRZ4 772717+ LED) :
S N RV DIN=R RS A7 75 7 €T LED IC#E#i L TLIEX e N —F
RZ4 7 D7 — 25 AR D E e ld #E AR HUT, LED 134N DET,

HIIE SRV T WA NS S —SNE ko TR S TED B DE T, Hili S IVE 2 —)b
(¢, FICEPAR > Uty N2 @i LED, )N—FR 2147727t E 7 LED,
A== ED SR ENE T, >+ — S DFfEINKIVE S 2 — IV CDN\NY R —7%
keI B AICId, BRRDEID G TE, B2 DEID G THIELSEHL TN BT L%
DD TIIEE N,
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#EIH LED L A¥—H— SPEAKER Yy —EIRLED L2 v —T R
AR — ooy | Ve T CDA X — IS
(7 ¥/ SPK_PLED1) e | LTLIEEL,
(p.1.No. 20 Z#) [Iolo 8
PLEIIZ)+ |
PLED+
PLED-
VTV ATA3 I3 T X ~ [ [ - N5 8 DO SATA3 A% X
(SATA3_1_2: g I g I3 6.0Gb/s DF—X—
p.1.No. 13 &) o == HEAEE 2 R— R L, N
(SATA3_3_4: O K¢ ARL—UF I8 A D SATA
p.1.No. 14 B) £ i £ F— R — TSR
(SATA3_A1_A2: o == ESC8
p.1.No. 15 Z8) Aninks © BN i MR 2 B
(SATA3_A3_A4: ,%’ 2 728IZ, AMD® X570 SATA
p.1.No. 16 ) 5 =E=3 —T (SATA3_1~4) %
SHAR T— 2T IVFINA AP
(32] ™
% L (L % LEd,
USB 2.0 \w & — Use_PWR CORYP—FH—FIZiF 120D
(9 ¥ USB_1_2) AR — 73\ fréﬂh“a\i@“o
(p.1.No. 25 Z#) TDUSB2.0 Ny Z—IF.2D
1 DR—=F Y R—FTEET,
USB 3.2 Genl "\ X — g CORYP—ER—RIZE 200
(19 ¥/ USB3_7_8) s ssmefQIOp e passe Ay X — VSN TOE S,
(p.1.No. 10 B8 o RGO e s £ USB 3.2 Genl A —Id,
maessmeQlotan ) SO MR- TR
T e EXp
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(19 ¥ USB3_9_10) T
(p.1.No. 24 ZI) S
ooooog
o] (@] [¢] [°]
‘ \/‘bus
IntA_P_SSRX-
\[r)v!A_P_SSRXv
IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
IHQA?FN,IE;V
‘D\NA,P,D+
A=A VA IV & v e ZOXYP—R—FLEiciz 1D
USB 3.2 Gen2 \'wAX — DTaYRISFIVEAT C
(20 ¥ F_USB31_TC_1) USB 3.2 Gen2 \w X —1%HD
(p.1.No. 12 ) 9, TONYX—IZ B
; USB 3.2 Gen2 R—HIC USB 3.2
Gen2 BV a—)IL TS
USB Type-C Cable eI ENE T,
WAsVANAS )V N sencEs TONYZR—=Z, 7ark
N N MIC_RET e o~ _ e
F—TF o F Ny K — OUT_RET F—T A A IR —T 1 F

(9 ¥ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 28 )

TINA R Hehi § B 120 DED
T,

1L NATY T4 =23 A =T FE Ty o> 22 I R— L TOET M IELL

TI BIEODI AT AR BICIE, G D=2 TN BL v —2D

Q PAET B 728Dl > v —2 DINFILT A —7Y HDA 2 R—F LT BT D

Y2 7 IVDIRICHES TZE U,
2. AC'97 A—F ¢ A/ EAET G B EICIE KD R T T°C, il S A—T 14

Ny Z—ICOHFTL7ZE 0,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##%LF T

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L ICf##:LF T,

C. 77—X (GND) % 7—X (GND) Icf##i LF T,

D. MIC_RET & OUT_RET &, HD Z—7 1A/ )VEHT T, AC97 A —T 147371
TIECNSZ2 B T2 BUEHDEE Ao
E. 702 FADZGINCT BICIE, Realtek 1> N H—)L7 S )LD [ FrontMic| % 7T,
R i e L T<TEE
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= —HR—K
TT 7 ART R

(4 ¥ CHA_FAN1/
WP)

(p.1.No. 11 )

(4 ¥ CHA_FAN2/
WP)

(p.1.No. 23 )
(4 ¥ CHA_FAN3/
WP)

(p.1.No. 3 ZIR)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

ZORYP—R—RIiZlZ 4 DD
3EVIKIBHI v — B

I3 ZHICEMEINTOE T,
3DV Y—IKGHIT 7
AT AT EV 13
WL TLIZE W,

CPU 77 aAXTR
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 5 Z®)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

ZOXRYP—KR—FRiZ 4 ¥ CPU
T7YEET 7)) ARTAH
EFENTVET 3 ¥ D CPU
T7 2t A,
Y13 ICk LTLIZE L,

CPU VA —R—1K>TT
7YART R

(4 ¥ CPU_FAN2/
WP)

(p.1.No. 4 2K

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

COXYP—R—RiZ 4V
JKIHEN CPU 77> AR ZN
EFENTVETIEVD
CPU IKIGHEI T 7> % e %
LA EY 13 IS LT
LEZEW,

ATX BFIRI X
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 9 ZHH)

202

CORYP—R—Fid 24
ATX BT 2NN T
WET,20 B2 ATX Eii%
T ZICE V1131
BOETHRLTIIZEN,



ATX 12V SRR T2
(8 ¥ ATX12V1)

(p.1.No. 1 ZI®)

OO0

NN

X570 Creator

TORYP—FR—FiE s
ATX12V BRI %7 ZhVE: i
ENTVET4 VD ATX
BREFHTEICE. EV1E
SICHEDETHRLTITEE N,
A TR Y (NEAYY ]
=W TS5 T4y IAH—R
HTi%l.cPUHITHBTE
ZERLUTLIZE W, PCle
r—TIIEIDAXRTZ—IC
77 AR AN QG rar- 1

ATX 12V BRI RT R
(4 ¥ ATX12V2)

(p.1.No. 2 i)

N
U

ATX 12V E§iZDOIART R
PR LTI,

it i S )]
ORPZRIC 1 IS UL AEL
AL TEMNTEFE A,

SPI TPM Header (SPI

TPM N\ & —)

(13 ¥/ SPL_TPM_J1)
(p.1.No. 29 Z|)

SPI_DQ3

+3.3V

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

11O

[e)[e)(e](e)(e)[e](e]

[e)(¢](e](e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO

SPI_DQ2

ZDOaARTRIE SPI M AT K-
TR T F =TT a—)b
(TPM)Y AT INSHHET B DT,
TV RVEIHE  SAT—R,
F— R ERIAE CEET,
TPM Y AT LG E Tz oy NT—2
YFaT %D, TR
REHEZREL, 7Dy T —L
ORI LET,
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AMD 77/ LED
Ay H—

(4 ¥~ AMD_FAN_
LED1)

(p.1.No. 7 ZIR)

12VG R B

AMD 77> LED N\ X —7ffif{]
LT AMD b—h 2B LT
% RGB LED ZEE —7 )Lz
iUk 9.7 —7 ) Hek
FHUX, =P —IFTETE/X LED
TATAVTNRIEEIRTEE T,
* AMD 77> LED "\ & —(Z
L#F25—RGBLED AT+ 71
FIGLET,

1B 772 LED r—7 )Lk
RS T2 /IO e
QEZEW &> T2 )5y
L= hHT s
HHvET,

RGB LED "\ & —
(4 €2 RGB_HEADER1)
(p.1.No. 27 &)

12VG R B

T RGB \wA—IF RGB LED 4t
Er—7)VoERIfEREN.,
CHUCED AP -3 ETE
LED FFHHZIR DN SEIRT BT
TEEY,

11:3% : RGB LED 7 —7 L&
Mh&E-> T SR AN 0T
QIEEEW, ME > T2 /5D
PFBLr—7 ) h T %28
MHVET,

* TONY AT 5 IR R
IZDWTIE 52 R—V % THBIH
LEEW,

7 RLY7)V LED
Ay —

(3 ¥ ADDR_LED1)
(p.1.No. 26 ZR)

204

4
GND
DO_ADDR

VvouT

TN A= LT, 7R
P77V LED EET —7 )V 7z Hii
FTHUE, =P =, TFTER
LED T4 7+ > 75N 53R
TEET,

7 FLY TV LED 7 —7)
ERES T IO AN R0 T
IZEW, MlES T2 5 I
IFBE. r—7)IVhHHT 52e
WHVET,

* TONY AT B AR
IZDWVWTIE, 53 "=V B H
LEEW,
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DisplayPort 1.4 AJJ COXY—HR—RE.,
(DPIN2) DisplayPort 1.4 AJJAR7 52—
ZRILET. CcoaRTa—

(p.1.No. 30 &)
1. DisplayPort 177314 2%

et I BT DI ENE T,
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15 AR—FRAYVF

ZORYP—HR—RICE 4 DDA —F ALY FHE SN TOET  EIEARX
Uty bRA 717 CMOS K2 BIOS 7592\ 7 REANCKD VAT L
FEL ON/OFF LizD, VAT L&V 4y R LTzD, CMOS iz 7V 7 L7zD, BIOS
7Ty alicthdBIEMNTEET,

EFIFR R BIARR T VAT LR
(PWRBTN) HBRLA YV 1 ATICTEET,
(p.1.No. 19 &)

Uty hREY Vb hREVTC VAT LE
(RSTBTN) HZR Y TEET,
(p.1.No. 21 &)

2717 CMOS ‘R&Z 217 CMOS ;R&Z T, CMOS
(CLRCBTN1) lEZRLIVTTEET,

(p.1.No. 17 ZR)

ﬁ COMREDBIET BDIE, T2 Ea—RDEWZA 71 LT, il 2 Yk LIz 5 &
72139,

206



X570 Creator

BIOS 75w/ a/Nw 7 RE ‘ BIOS 75w/ aNw7RE
> (BIOS_FB1) Bios I2&D.BIOS BT 52T %
(p.3.No. 19 ) CENTEET,

ASRock BIOS Flashback #fE7 i 9 41U, A7 LOEF AL I, CPU B 7ELTHARLTE

BIOS ZHHTCEE T,

ROTFNEIHE ST USB BIOS Flashback HERER I LE T,

1. ASRock DV 7Y A M SIRHID BIOS 77 A V72X H—R L% http://www.asrock.com.

2. BIOS 774 )V7% USB 75w/ aRIATICaA¥—LET,USB 77y a RSAT DT 74 )V
VAT I FAT32 ThA LR L TLIEE W,

3. BIOS 771 )V A7 7 A IV SHI L E T,

4. T7 A )V % [creative.rom JICZEBH LT . X: USB 752 RIAT D)V—b T4 L7 MIIAREL
3

5. 24 EVEFEIR I R 2P —R— I LE ., RIS, BIFMIERRE D AC Ay F 24 I
L&Y,

* VAT OB T ZREEHOE oo
6. T, USB R 7 7% USB BIOS Flashback ;R— MI#Ek LE T,
7. BIOS Flashback Ay F-72#] 3 PR LAl > £ 97 LED Ml LA E T,

8. LED WL 7a< a2 E TIFBET.BIOS DT Ty T h5E 7§ 5& LED Wi Lx<7xbh
ESEM

*LED A MR IS AT 9% 35513 BIOS Flashback M ELSEIEL TN RWT LR EIRLET,
USB R A7/ USB BIOS Flashback K— MR SN TV BT EZMERLTIIZE W,

O [@
Y ===
C) EI@E}

P

(ee
OI0I0

\ 4
USB BIOS Flashback 1"—h
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1R
[ EN KA EE X570 Creator MY » 1R IRMEEE — BT P AR T B P IAR L =R 1
REFT SRR o EARMLRT & 46 B I BN AN AR RTRE R AT AL S BUERE -

H T EHRHUEHT BIOS ELfFATREE FFT » B » A KASHIA 2 ATRE ARBRT B EL » 287
FATHEH © WRA A (EMTIERL - MEFHIRA R LA EER G L - Bl 1T 25
INIEATAEA » MRS M ERRAARAIERSTEF » TE VIR EA IAIR0E LA T AT
RIS IS o fith AT LITE R R Ul _EHEIRAT VGA 711 CPUSCFFSIZE o HEEENATL

http://www.asrock.com °

1.1 8535
ASRock X570 Creator 4z (ATX H& <)
+ ASRock X570 Creator |- 2225455
« ASRock X570 Creator 37514
« 4 x FR{T ATA (SATA) ¥idaze (JEnE )
« 1x B SLI_HB_Bridge_25 -~ (3%04)
« 1 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz K%
+ 1 x Ef4 Mini DisplayPort # DisplayPort &84 (1505 )
- 2xUBE (f M2 JREEGERT)  (IENE)
. 2x¢§ﬂ—: (1/\ M2 B ) (JE0S)
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it

o ATX HIRE R~
o 2 R SEE AR

. ¥ AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 F{1 3000 71| &b FE 2%
. LLHNEELT PWM
- 14 HIFEM T

« AMD X570

- Y@iE DDR4 NTERA

« 4xDDR4 DIMM 8§

- AMD Ryzen %% CPUs (Matisse) 5743 DDR4 4666+(0C)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC FIIFE ECC » FEZE i
ﬁ *

« AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge) =43 DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
JIEECC >
FER TN *

« AMD Ryzen ;471 CPU (Picasso) 7 DDR4 3466+ (0C)/3200
(00)/2933/2667/2400/2133 JJE ECC » JELE IFATE *

* 3tF Ryzen ;2% CPU (Picasso) » 1 PRO CPU S7$f ECC »
*1E SR E NG FHT Memory Support List ( AI7ESERH115E )
T RIS o (http://www.asrock.com/)
*1§5:% 5 26 U1 [ fif DDR4 UDIMM 5 K S H7AIAR o
o XFERFNTER KGR ¢+ 128GB
- DIMM Ffif&rh 15p £xfif &

AMD Ryzen %3/ CPU (Matisse)

« 3 xPCl Express 4.0 x16 {fif& (PCIE1/PCIE4/PCIE6 : H.
-x16 (PCIET) : XY -x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) : — -x8
(PCIET) /
x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*

AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge)

« 3 xPCl Express x16 f& (PCIE1/PCIE4/PCIE6 : Gen3x16
(PCIET) #f : Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) HH :
Gen3x8 (PCIET) / Gen3x8 (PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6)) = 1E

*
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AMD Ryzen %71 CPU (Picasso)
1 x PCl Express x16 & (Gen3x8 (PCIE1) Bk Gen4x4
(PCIE6)
i)
* PCle 7y BLHUAA T-FT 22 20 CPU o
* 37 F5 NVMe SSD FATEREEh %L
« 3 xPCl Express 2.0 x1 &
. 7% AMD Quad CrossFireX™ ~ 3 [i] CrossFireX™ #l1
CrossFireX™
. S7FF NVIDIA® Quad SLI™ F1 SLI™”
- ZFF NVIDIA® NVLink™ » EL 5 ¥ NVIDIA® GeForce® RTX 5%
515 =
** /) B SR NVIDIA NVLink Bridge © #1753 %2 » Al [A)
NVIDIA® Iy 3K o
**{V Ryzen 52%I] CPU (Matisse I Pinnacle Ridge ) 7 £FIit.
IRE ©
1 x FEE M.2 Socket (Key E) » {Ifl4#5F WiFi-802.11ax f&
%
(fEf5 110 1)
« VGA PCle ffif#§ (PCIE1) 1 154 <5 ikt

« Ryzen %I APU H1HEERE AMD Radeon™ Vega % 41/[&J *
* SERRSHF ATREAR CPU TTARY
« DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BRNHZNTE 2GB o KL ATFIL 16GB ©
* e KL SEINTF 16GB T3 224035 32GB AL NTF -
« HF HDMI 2.0 » 60Hz i K0 ##2831K 4K x 2K (4096x2160)
« 37 FF DisplayPort 1.4 i A » 120Hz B5f e A/ HHZRIK 4K x
2K (4096x2160)
* DisplayPort 1.4 %l A\ Fl 11242 Type-C [B/Ras ©
« I HDMI 2.0 B[] (FFEEHeZ ) HOMI e ) 32 Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC 1 HBR ( Eifi3HzZ8
#5)
. @it HDMI 2.0 = HDR (E#hETEHE)
. @1 HDMI 2.0 f{] DisplayPort 1.4 ¥ 15745 HDCP 2.2
« S#yt HDMI 2.0 #1] DisplayPort 1.4 Uit [137 #5745 4K #8155
1 (UHD) #&7
« 3 FF Microsoft PlayReady®



LAN

Jgk LAN

« 3L HDMI 2.0 &7 HDR (=zZhSTER)

« 5Eid HDMI 2.0 F/1 DisplayPort 1.4 5[5 £:F HDCP 2.2

« @1t HDMI 2.0 F] DisplayPort 1.4 Ui [ 37 £ 57 4% 4K #8155
1% (UHD) #E 1k

- ¥ Microsoft PlayReady”

- BENERIFIIRER 7.0 CH B &4 (Realtek ALC1220
B AN RS A )
- (L Blu-ray FHifF
- ZEFEImRRT
. FF Purity Sound™ 4
- F TR i S 4 B NES532 /& 5L i B LUK B
(SZFif R 600 Ohm EATL)
- SRR YA
- Direct Drive ( ELEZIRZE) ) FiA
-PCB [RES =
- SR e A R T
- AT 1 A& 5EEn) 5 PCB 2
- S EEHETL
- 150 BEEHED
. SCFF DTS %82

1 x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s
(AQUANTIA® AQC107):

. 3% Wake-On-LAN ([ FHafig )
- TP /ESD (R
. ZEFPXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel[X] 1211AT):

. 7 Wake-On-LAN ([ |- M )
- TP /ESD (R

- HFEEBELIKM 802.3az

. HH%EPXE

- Intel® 802.11ax WiFi f&f

S FF IEEE 802.11a/b/g/n/ax

o ZEPUNEL (2.4/5 GHz)

S FF WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)

o 2REAIZRF 2 (RE) x2 (Hl) AEEREAR
« ¥ Bluetooth 5.0+ =3& Class I

- ZFF MU-MIMO
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EE# 1/0 o 2x K&

« 1xPS/2 Elfn / BRI

« 1xHDMI B[]

« 1xDisplayPort 1.4 i A

« 1 x Y2 SPDIF ik O

« 2xUSB 3.2 Gen2 C 25 (37 FF ESD {#4)
6 x USB 3.2 Gen B[] ( S7$:F ESD {#4)

* USB3_5_6 Uifi 1 37 54, USB FLIK °

* £ USB3_5_6 ~ TB_1 F1TB_2 Uiz [1 A~ #¥F ACPI MR IRE -

« 2xRJ-45 LAN B[] » #5 LED (ACT/LINK LED F/1 SPEED
LED)

« 1xBIOS [A][A#4
I EIETL S R/ tho /K F / RIS /A
e 1 2N (S EE L)

=i . 4xSATA3 6.0 Gb/s #2[0 » 4% RAID (RAID 0 ~ RAID 1 Il
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FlI#

« 4 xSATA3 6.0 Gb/s 21 (ASMedia ASM1061) » 37§ NCQ ~
AHCI FIFASEL

« 1 xHype M.2 Socket (M2_1) » S £F M Key S5
2260/2280/22110 M.2 PCl Express B (f 5 Gendx4 (64
Gb/s)) (Matisse) BY Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle
Ridge #[] Picasso) *

« 1 xHyper M.2 £2[11 (M2_2) » S M Key 27
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fEHLF1 M.2
PCl Express f&# (x5 Gen4 x4 (64 Gb/s)) *

* 37FF NVMe SSD FHTEEEh &
* TR U2 B
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#O

BIOS

Theessm

- 1xDisplayPort 1.4 % A (DPIN2)
« 1xSPITPM #2:3k
« 1 x 5 LED F#/H arik
1x AMD A\ LED ##:k
* AMD JXf5 LED #2345 38 RGB LED 4T %% °
* AMD X5 LED $2L SRR R 8 3A B6W) ~ RAKE N
2.5 KK LED 4T %% »
+ 1xRGBLED #3k
* M S ) 12V/3A, 36W LED 4T 5%
« 1x A] 4k LED #2k
* M TS = 5V/3A, 15W LED 4T 4%
- 1xCPU XR#EO (4 %)
*CPU A EE O SRR B & 1A (12W) TIZERY CPU AU ©
o TxCPU/ KZEREHECT (4 %)  (CERENTEEES])
* CPU/ 7K R 7B 0 2A (24W) THZRR K4 MU
- 3xMUFE/ KENREED (4%F) (EREXREEES)
* W / IR F SRR 2A (24W) THZRIY K5 UG
* CPU_FAN2/WP ~CHA_FANT/WP ~CHA_FAN2/WP F{] CHA_FAN3/WP
ATLLE B 3 $HIIEX 4 £ XRR S TERH -
1x24 51 ATX HRFE D (S EEFRPEL)
< Ix8EF12v EEEE D (mEEHREED)
o x4 gP12vEEED (SEEEFEED)
- U ATERE D (150 &EFED)
« 1xUSB2.0#23% (S74F 2 4> USB 2.0 W[ » S7HF ESD {7477)
« 2xUSB3.2Gen1 #3k (FF 4 1~ USB3.2Genl il » 3%
£F ESD {£477)
« 1 xHiiHR Type CUSB 3.2 Gen2 #23k ( 37#F ESD {#47)
- 1xDr.Debug (J#IX TE) - 77 LED
< 1 x HJFEHEEH > 4 LED
- IxEEFHH > 77 LED
- 1x 75k CMOS #41

. AMI UEFI Legal BIOS » S7§F GUI

- SR BIERNA

« ACPI 5.1 Hfe7Eni St

o TFEREBEE (jumperfree)

. S7Ff SMBIOS 2.3

. CPU ~VCORE_NB ~DRAM ~VPPM ~PCH 1.05V ~+1.8V ~VDDP H
E2% iR
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TR « JEEFRON : CPU ~ CPU/ JKZE ~ WLFE / KIE G

o JREEEHEIT : CPU ~ CPU/ JKIE ~ WLFE / KIE XU

o BN (IRYE CPU B B h AR XUR S )
CPU ~ CPU/ 7KZE ~ HLAE / KNS

o MU Rl RS - CPU ~ CPU/ JKEE ~ AR /
IKE R

o EEFEWAHE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ VCORE_NB ~
DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V

BRIERSE + Microsoft® Windows® 10 64-bit
TNIE - FCC~CE

- ErP/EUP SZFF (TREFF ErP/EUP [ERIF)

*HRIEG RS E o IR A IR ¢ http//www.asrock.com

TN REEIT AT —E R » E#E 1A% BIOS 1RE » WA “ H AR " » B
HE =TT LB  EBHTATRE A RNAER AHIFEEVE » B BN RGEHTA ERTIR A& K
U o ITIXIN T (LR S NEAIZE A o 2ol TN B FAREATE AT TR 51 5
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1.3 B E
PN BB - FEBRAR S B IOt LA > Bk * e -
ARSI 0 SR » Bk P8 o

W W

Short Open
& CMOS sk FHEE EPR CMOS
(CLRCMOST) 2 Bk FFEE - BN

(I 5 22)

CLRCMOS1 ik CMOS HIEI¥fE - CMOS HEEHRBIE RGIRERER -
WRGEER ~ B~ ARFRGHE E S - BERNEERASHNBONLE
VERMIT AL - 0T FRIRE SR K - RSBk E R CLRCMOST LRYEHI 3 75 -
TEILHTEE IR CMOS [E I T BRSNS - ARG THE EAERI5E R BIOS BEHT/EE IR CMOS »
WIS R » FER S BHUTIERR CMOS #A{F -
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1.4 tREdEkFEN

WREEEK IO TRBE » T ZFHBANE R R LB FE L] E o FFBLANE X AL
BB A0 EMGE KK X ERT

SRYETRIE S TEIR T HIRTET B D > B
(9 %f PANEL1) Ry REREL ~ EE

(W1 7T 5518

)

SRGURSH TR -
TECEFRESIRTEIC T IE TR ©

PWRBIN (RiE#$H) :
EREEINLFERT IR LR FEIRZE o 75 A] LUBD & {7 L R A % Gen 2

RESET (EE##) :
EEEIWIFERTENR LAY B B ARTTENEY] - TOEPUTIER EATEE) - HEE
HZHI BRI ITEL

PLED (RZHR LED) :

EEEIWIAERTENR_EATBIRSIETAT © SRGEHRIEHRIERS » It LED FERE - REGTLTE
S1/53 RERRARZSAT » I LED (M © AGELLTE S4MERRARSBER AL (S5) AT » I LED
KK °

HDLED (#g#%;%5) LED) :
TEBEEH FERTEINE_LHIRERLE S LED $57AT o W IETE LS5 A KA - I LED
SERE °

BRI TR G T AT A AT 7257 © AR £ B AE Rz ~ EEA
I LED ~ (5] LED F67RAT ~ Pian<s o FHLAEBTEIRAE R E ZE L LT -
PBIREL I I FIEH ) 3 BT IERA VLR ©



R LED HIHym as ik
(7 #1 SPK_PLED1)
(WE1 0T 5207)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5I\/ |

o
Q

) elle)

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

TR LR R LED FIHLAE
P e R Ik -

1T ATA3 1211
(SATA3_1_2:
WD H134)
(SATA3_3_4:
WD 5144)
(SATA3_A1_A2:
WD H154)
(SATA3_A3_A4:
WEATT > 516 7)

i)

g [Ir

] I
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3 3 SATA3 1

f—1 I——1 I——1

i

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2

—1

X\ SATA3 B2 i
6.0 Gb/s HUHE & HEA 1) N
TR Y SATA JUfEL -
* Fg MEB S E 15
AMD® X570 SATA 5[]
(SATA3_1~4) F A 5[ &
B o

USB 2.0 3k
(9 % USB_1_2)
(WEE1 T 58 251)

beER B — Ak -
It USB 2.0 B2 L 37435 7 Uit
D o

USB 3.2 Gen1 23k
(19 41 USB3_7_8)
(BT E10)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

PR R 2 Mk o
5 USB 3.2 Gen1 2L AT LA
FEM AR
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(1941 USB3_9_10)
(WEE1 T 55241

IntA_P_D+
IntA_P_D-

IntA_P_SSTX+

InfA_P_SSTX-

GND
InfA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus
O[O[O]O]o]O
ofofojo

!
‘ Vbus

D
InfA_P_SSTX-

InfA_P_SSTX+
GND

IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
G

AT AL CUSB 3.2 W B RTTHE C
Gen2 #:k USB 3.2 Gen2 23k o [k
(20 41 F_USB31_TC_1) P]]ﬁ']ﬂ] FAF%42 USB 3.2 Gen2 féith
(WE1TT 5 121) LA
7 FEIGHHN USB 3.2 Gen2 i1

USB Type-C Cable

AT TR S &
(9 5t HD_AUDIO1)
(MEE1TT- 5528 1%)

IF IR BN TH) F AL AT G ZHE R 5t

D
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

B H T E s i e
AT E AR ©

6_2 1. EE B SN » (B LR ES AL FF HDA Z REIEH T(F ©

2. WIRAE(ER AC97 BTN » iEHHE LI T 0 B B e B R i S 4=k
A. ¥ Mic_IN (MIC) £ £ MIC2_L »
B. % Audio_R (RIN) £ £ OUT2_R » 4% Audio_L (LIN) JE#EE] OUT2_L »
C. [ #EHhT (GND) ZEHZE 1 (GND) ©
D. MIC_RET ] OUT_RET 5 Hi T &5 B AIENR ° B T2£1 3] AC97 B STIERIE

#EfN] -

E. ZE AT X » 155 %] Realtek | [Eifl AT “FrontMic” (BTZE5/X)

VETIF » % “Recording Volume” ( F&E 1) -
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MUFEKIE RO
(4 5t CHA_FAN1/WP)

(WE1 T BN
™)

(4 5 CHA_FAN2/WP)
(251 0T 5523
)
(4 %+ CHA_FAN3/WP)

(WE1 T 553
™)

MR 3 A 4 FK L
FERGHEL o AT SR
3RS XU - I E
SRR -3 -

(SIS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

CPU Xm0
(4% CPU_FAN1)

(WLE1 7T &S
)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU.FAN, SPEED BEEMAR M 4 51 CPU MR
| (FFE ) B0 - iR
FIEEEE 34 CPU R » 16
FFEEREIFTH -3 -

1.2 3 4

CPU K M
(4 5 CPU_FAN2/WP)
(MFE1 T 54

)

FAN_SPEED_CONTROL

plppes PLET R 4 517Kim XU 2
FAN_VOLTAGE D o

UNFAEFT EAEE 3 51 CPU
KGR o IEIS T IEREEIE
1-3

1.2 3 4

ATX HJREEC
(24 %t ATXPWR1)
(WE1TT 5B 91)

UM FR {24 £ ATX HEIR
BEO o SR 20 £ ATX H
TR o BRI 1 ADERE 13
BT -
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ATX 12V HiEEE ] 8 — PN ER (A 8 51 ATX 12V H
(8 £t ATX12V1) 8%%8 PSRBT o B 4 51 ATX H
(WE1T E1 ) h ] PR > VEUYEHRE 1 ADETHRE 5 4
HE o
* g AR EA IR
AT CPU, MIEEE+F. T
1% PCle BRI ILIEO,
ATX 12V HYFIE D'_'U IS ATX 12V FLIFERER
(4 £+ ATX12V2) o) B o
(WHE1T 58 24) * R Sk R N — 7T 1)
AR -
SPITPM % SPi-pas 2O FF SPI Trusted
(13 £t SPLLTPM_J1) Dummy Platform Module ({E{EF5&
(WE1 T 829 1) Trsre e TPM) 3%+ AL
AL LLL™ e  5eiES -
1[RIooI0II0 A - TPM RSt AT L
Jomes RS R
srimso EHRFIRBR T A 7E R

SPI_DQ2



AMD JXj5 LED 23k
(4 %1 AMD_FAN_LED1)
(WEE1TT 2B 74)

12VG R B

AMD JXJ LED 23k i T8
AMD HHAER Kt 7] RGB LED
FERER o R YR LIEA P
MEFRANIE B LED 4T A8

* AMD X J LED #2364
58 RGB LED AT 4 o

B KELED &%EHmE
IR, B, LHSHIR,

RGB LED #:%
(4 % RGB_HEADERT)
(WE1 0T 5527 1)

12V G R B

I, RGB K Al T-1%#% RGB LED
JEER o ATAEF PR
AR LED 4T JES0R -

i¥E: RGBLED &&%AME
MR, B, LHESIRE,
* S HE 52 U1 1 XAk
BT ©

Ak LED 3%
(3 % ADDR_LED1)
(WEE1 T 5826 1)

1
GND
DO_ADDR

vouTt

IEAZ S TIE ST Tk LED JE
K& o TEH PRI
LED ATOERLR -

iR BAAERNAERE
A SHELED %, BNSHRF
*ESHE 53 U1 T Xk
HIIETE -
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(DPIN2) K ASE o IO R FiEE

DisplayPort 1.4 % A m I =EHHR L DisplayPort 1.4
(WE1 T 5 30) 375 DisplayPort HJi% % °
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1.5 HHEF K

P EMACE 4 ERETT R « IR ~ EEHH - 1EFR CMOS #HHl BIOS
[l > SRR P PGB S / SRR ~ BERL ~ {5k CMOS [EElHT

BIOS -

BRI %
(PWRBTN)
(WEF1 T 519 1)

LR VR P RS TT /
SRR

HEEH
(RSTBTN)
(T 521 1)

BB ARAEE
T X

1EBE CMOS #7251
(CLRCBTN1)
(MEETT» 217 4)

BB CMOS 1240 feiF A P st
7% CMOS {H ©

iﬁ? RETEXR T ENHH T BT » A REEFIILDIEE
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BIOS [a][A]#741 ‘ BIOS [BI[A#Z£H 7014 FA - RI#T
(BIOS_FB1) @ BIOS ©

(ME 3V 5 191)

Flashback

fEB)) ASRock BIOS [HI[AIHRE » TCfE - AGtdEH ~ EEETCF A CPU AR E T BIOS -
L) USB BIOS [BIIATHAE » E IR TR PIRHUTIRE -

1.
2.

3.

@t EI@E}E}E

=y

M ASRock [t Tk B 8T BIOS SZ{F © http://www.asrock.com ©
1% BIOS U S HiIIF USB [AITFEL o AR USB [NFFELHY {540 H FAT32 °
NG SRR H BIOS ST

ST “creativerom” » FERFELIETEE XHIMRE R ¢ USB [NTFAL -
. 14 24 EPRUEESHE AT - SRIEHT FFRLRASHAF % o

* AT RYEA o

. SRR USB BIXE i A USB BIOS [AI[A4ii 1«
. $%{E BIOS [T % =Fb#i7ets © ZRJS LED FHAAIRILE »
. ZE{F LED {5t BRI » BB BIOS [AIFE 58K

* A5 LED 48/ KT 22 N 4R (i 524K o 10BA BIOS [RIIA R IERAHIT © 1% 55006 USB BX5h 3%
fi A USB BIOS [E][Alf[] ©

D [ ) [P [ pu—_——
o |
=1 =]

—
Ol ===

al JO
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B FE R RmiTRIERIIRR

AR ER AR THFE B 7™ a5 e h & BRI ) B SI/T 11364-2006 THL
FAE R MY PERIFORESR ) BFE R RN TIOR - FELAAIH R &8
B A ENESE EY R A SNBSS AR DT X R RE RS G
SO A ~ W5 k™ EAR AR o (R SRAE » (AT G2 FRI LR
W _EFE LA — 2R o [/—HZ BT 87 a2 MR AR o BRIt ER
Z IR AR 10 £E o

10

FEREVRB TR B ZEIRN

FIEECT R S B EYRESOTRI AR L SRR 1§ SRR G
Fe i o

I HEYRSOLH |
i (Pb) 8 (Cd) 7 [Hg) /5 ft % (Cr(v) % 5% % (PBB) % o]

— it (PBDE)

e | X | 0| © © © ©

BT

shapese | X | 9 O © © ©

O: % H HH FEV LS AT G B B R & =9 TE SI/T 11363-2006 FRHERLE
HIPREERLLT ©

X: FNRH B EY R DTEZE R S — g bR & B S)/T 11363-2006 Fri
HUERIRREEK » SZEHI T SRR HE 4 2002/95/EC HUFITE

WP FTRR IR R o RIETE R ER BT -
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1 Ay

JEGHT R IEE HEEE X570 Creator “FHEMRT » 4% & MM FEHE L BAR T

{SHBRY AT SRS o, o 4SS AL Rt AR G T IR A B AT AL » SE R FT S BB E F
i PR FE A G o

HHE R -EER

Q HSERITHUSR BIOS BURIATHE AT - LA Py ST T » ST ST
AV ETISE AT E R SIS TS BRI - TSN - 5O EBE
BRAHIBRAO ST 1R 58 LR T TS E 70N At T

G ENRLATH VGA R CPU ST - BEGHA hiepslfwwwasrock com,

11 BEARE

o #EEZ X570 Creator £HEMR (ATX K<)

o IEBE X570 Creator FHHZZEEFE R

o #EEZ X570 Creator SEHE

o 4xSerial ATA (SATA) ERHEMR (EF)

o 1x#EZSLI_HB_Bridge 25 £ (%)

« 1x ASRock WiFi 2.4/5 GHz K

« 1x E 4 Mini DisplayPort to DisplayPort {85 (iH#)
o 2x IRk GEAMN M2 HE) (GER)

o 2x#fE GEAMN M2 HE) (GER)



CPU

FLiERE

PEFT A

X570 Creator

o ATX R5F
« 20z 8% PCB

« S7PE AMD AM4 socket Ryzen ™ 2000 Jz 3000 74 %I EE 45
« IR Digital PWM
o 14 BIFHACEEE

« AMD X570

. ®F5E DDR4 S0 EREHT

« 4x DDR4 DIMM fif&

« AMD Ryzen 2% CPU (Matisse) %% DDR4 4666+(OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/
4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & 7F ECC
AR AL fRAE *

« AMD Ryzen 7%/ CPU (Pinnacle Ridge) 2% DDR4 3600+(OC)/
3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~
AR AL fRAE *

« AMD Ryzen % CPU (Picasso) 1% DDR4 3466+ (OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ MEAEEiAD 1F RS *

* #5{#F] Ryzen 52%1] CPU (Picasso) » {# PRO CPU % #% ECC °
ARELEH 0 FERHIEEMEL GRS R -
(http://www.asrock.com/)
* [{i/i/* DDR4 UDIMM #x (S SEZS =01 > G205 26 H ©

o BRRHEIERE R ¢ 128GB

o 154 FEHEEHE

AMD Ryzen 5451 CPU (Matisse)
+ 3x PCI Express 4.0 x16 fdifl§ (PCIE1/PCIE4/PCIEG6 *
B x16 (PCIE1) ; % x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4) ; — x8 (PCIEL) /
x8 (PCIE4) / x4 (PCIE6))*
AMD Ryzen 54%1] CPU (Pinnacle Ridge)
+ 3x PCI Express x16 ffifl§ (PCIE1/PCIE4/PCIE6 : B x Gen3x16
(PCIEL) ¢ # x Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) : — x Gen3x8
(PCIE1) / Gen3x8 (PCIE4) / Gendx4 (PCIEG))*
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AMD Ryzen 4% CPU (Picasso)
o 1xPCI Express x16 i (B x Gen3x8 (PCIE1) Y Gen4x4
(PCIE6)) *
* PCle SHELHA TN 2441 CPU ©
* SZH% NVMe SSD 1 A4 BB RRE:
« 3 x PCI Express 2.0 x1 i
« & AMD Quad CrossFireX™ ~ 3-Way CrossFireX"™ ¢
CrossFireX™
« 7P NVIDIA® Quad SLI™ Fz SLI™"
+ SZ1% NVIDIA® NVLink™ 8 NVIDIA® GeForce® RTX 47|
N S
** NVIDIA NVLink Bridge REEHT A EM: - AIHFRE » FEm
NVIDIA® B E °
** { Ryzen 5 5!] CPU (Matisse /¢ Pinnacle Ridge) SZ#ZIH.IIEE °
o 1x HEH M.2 ffiE (Key E) » #5& WiFi-802.11ax 15l (1E%E
/0 L) -
« VGA PCle ff8FRH 15 1 &% (PCIEL)

W

HETRF o 570 AMD Radeon™ Vega Series Graphics /A Ryzen 251
APU*
* BB AR AT RERE CPU 2t
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o THRRILFHECIENS 2GB SR HEFHRLIEHEE 16GB ©
* KL HIRCIERYE 16GB T4 32GB Rl -
o BE S0P 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fi#HT L) HDMI 2.0
o B IR 4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz fRHfT B K DisplayPort
1.4 H@ A
* DisplayPort 1.4 #ii A /5852 Type-C R es
o SCHRMSF HDMI 2.0 EEE (FFHHZ HDMI B s ) 1)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (&[T
EEH)
« {#F HDMI 2.0 2% HDR ( &S REHiE )
« F$E& HDMI 2.0 J DisplayPort 1.4 3H 2] HDCP 2.2
« HEE(HH HDMI 2.0 ¥2 DisplayPort 1.4 B EZRETT 4K Ultra HD
(UHD) &1
« Z#% Microsoft PlayReady”
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=i « 7.1 CHHD Hil&NZRE (Realtek ALC1220 FANEHEER )

ke

. EREEDLEINCCR

o ZERTENORE

o 1% Purity Sound ™ 4 K R
- E AT & A2 NE5532 Premium Headset Amplifie

(SZ#E = v]3E 600 Ohm I ERE)

AL TTUN
- ELEE
- PCB [ b
- AR HURAPE R E
B/ E VBRI PCB |
- B EETL
- 15 p FFEHE & A

« 7% DTS Connect

LAN 1 x 10 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s

(AQUANTIA® AQC107) :

o PEHRE AR

o IRER HEGRE

« % PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1211AT)

o PEHRE AR

o IRER HEGRE

« 1% 802.3az EEE iRt 2 K MG

« % PXE

L LAN « Intel* 802.11ax WiFi 1&4H
« 37{% IEEE 802.11a/b/g/n/ax
o ZIREESH (2.4/5 GHz)
o HE WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)
o 2RIRIR 2 (EE) x2 (Bal) A EEin
« 1% Bluetooth 5.0 + fa R Al 11
« I MU-MIMO
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LI 1/0 o 2x KHEEER
o 1xPS/2 ¥ B/ HRALE R
« 1 x HDMI H Z1R
« 1 x DisplayPort 1.4 fiii A
o 1x Jt## SPDIF By HigE 5
o 2xUSB3.2 Gen2 C JEALHEHR (LIREFEIRE)
« 6xUSB3.2 Genl iR (IFEFERE)
* USB3_5_6 JEHIR S Ultra USB EJH
*USB3_5_6 ~ TB_1 ¢ TB_2 ;BRI IR ACPI MAEINRE -
o 2xRJ-45 LAN :##%1H » & LED (ACT/LINK LED J% SPEED
LED)
« 1x BIOS Flashback ##ft
o HD AL : BRI/ hE ARE / SRESHA / BTE
Era (EEHidEL)

L o $2f 4 x SATA3 6.0 Gb/s 258 » S74% RAID (RAID 0 ~ RAID 1~
B RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI Fz 2

« ASMedia ASM1061 £/ 4 #Hl SATA3 6.0 Gb/s 37 % NCQ ~ AHCI
& 5T

« 1 x Hyper M.2 #fiJi (M2_1) » 7% M Key 2 2260/2280/22110
M.2 PCI Express 5 (% A3 Gendx4 (64 Gb/s))  (BLCfi
Matisse) BX Gen3x4 (32 Gb/s) ([iCf# Pinnacle Ridge Sz
Picasso) *

o 1x Hyper M.2 48/ (M2_2) » <% M Key il
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 1#H € M.2 PCI
Express f54H (% 1J3Z Gend x4 (64 Gb/s)) JEAU *

* 4% NVMe SSD {F A B BERGHE
* TRFEESE U2 B
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+ 1x DisplayPort 1.4 #iii A (DPIN2)

« 1xSPITPM BESt

« 1x %EJF LED Kl \HES

+ 1x AMD JA5 LED HESf
*AMD JEl5 LED HESHEZ A —M%HY RGB LED JE 16 ©
* AMD JA/7 LED #ES LED MR 3A (36W) Y E#
2.5 NRITERE -

« 1xRGBLED #Et
* HEEHR R 4R 12V/3A 0 36W LED {F1E

« 1x A[E4tk LED HE#t
* HEER 4 5V/3A 0 15W LED {§#1E

« 1x CPU JA\m#£5H (4-pin)
* CPU B 1R i = 1A (12W) R THZRE) CPU JEl °

o 1xCPU /7K B R 32T (4-pin) (57 Rl 42571 )
* CPU /7K B R 0 S P B 0 2A (24W) [EURIZRRY
KBS °

o 3x WK BT R ETE (4-pin) (EFEEI R )
B TR B BUR R S R = 2A (24W) EUR DDA 7K
JEF ©
* ISR 3-pin Y 4-pin BURBEA A > 7] HE){EH CPU_FAN2/WP ~
CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP #] CHA_FAN3/WP °

o 1x24pin ATX EIRIEIH (S5 EEREE)

o 1x8pin 12V B (FEEERER)

o 1x4pin 12V BFEH (FEEERER)

o 1x ATHEAREHEERE (15 ¢ EFHEEE)

o 1xUSB2.0 HE#F (3788 2 8 USB 2.0 88 ) (SZPREFEE)

+ 2xUSB3.2 Genl HEEl (4% 4 {1 USB 3.2 Gen1 JHIfiR )

(HIREFEGRE)

o 1x BITER Type C USB 3.2 Gen2 HE#T (iR EFE)

« 1xDr. Debug > & LED

o 1x &\FIZH - & LED

o 1x HEF » & LED

« 1xiEFR CMOS %t

X570 Creator
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BIOS LhRE

fRE R

VBRI

A

[¥Y

T

=

AMI UEFI Legal BIOS & GUI 34&

B TRErERA J

ACPI 5.1 f-F &1 5 Bt

FIR B AE

7 $% SMBIOS 2.3

CPU ~ VCORE_NB * DRAM ~ VPPM ~ PCH 1.05V ~ +1.8V *
VDDP BB EHiTE

{BLFEFEHE : CPU ~ CPU / /KIHEIH ~ A% / KB

JE T

JEFEEEEE T« CPU ~ CPU / KB ~ Bk / e Bl R
FRE AR (R CPU IR B B8 ikaR MRS ) CPU ~
CPU / 7K B ~ B ~ Bk / KIS B RS

E\R% EHE R © CPU ~ CPU / S B ~ Bk /

K E R

FEREEEPE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ VCORE_NB ~
DRAM * VPPM ~ PCH 1.05V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZEEL{H ErP/EuP ready FEIRMLIERS )

* AT E e &R G5 EFAIRIAEL + http://www.asrock.com

RSB » EEARAT RE FE AL B RR A0 M % » Horh (47 7% BIOS FRHYZRTE ~ FRA

B HIAEAR S B 173 I R A6 T L - BEARTT RE B s B G RAR IR E I » B

B B G A ERAAITTIF R FEEE G E - IEETT A IEHESRMbE A - 2P A
EERTE T TREIHE AR -



X570 Creator

1.3 BHIRERE

[EPISEREE PR T - EBHRIEE R - BB TER -
IR EYHRE SRS L - BBk ThIRL -

W W

Short Open

1B CMOS Bk @E FHE : 5Pk cMOS

(CLRCMOSI1) 2-pin B FrRY ¢ THE%
(LMW1 pim

22)

fRTF A CLRCMOS1 /ERR CMOS HIRIEEL « CMOS HEN & BHEL & Riffiad E &l
ANFRAREERS ~ HEA ~ FFRE B Rl 8 28 o B Z0ERR I B R 2R TR E
A e RARA A EER Bl T B IRAR - A% A kR EEE CLRCMOST _FRISTHAERE )
3F o FEFERD » BAAEERR CMOS £ HU T BkIRE o B IEFFEEHT BIOS (21 HNE IR
CMOS » IR ERTREN R > A FSETTIERR CMOS BYERITRRR -
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14 TREFETRIZER

WRHLEE R BB TR 75 NG HARNE B TEG e #2250 L - B ARIEE T
HEdH R AR L & R ERRIOR A NERTZ 4R -

AR IR RS
(9-pin PANELI)

(GE2HEEL1H
e 18)

AR RHA LI T BB SEDHE bek
AR - AR
SRR T A R I
HEEE o TEE IR Z ATRE LR
LGS -

PWRBTN (EF#%i#)
SHBEEREEATIEING R EE IR 1780 o 15 RT 8 E (5 PR IR 14 4 B EA - 7 BB IR 77 2C o

RESET (EZ#ZH) :
BEEREARATENT LRI o F PR RS s H A TIE & AT » #7 T Btz
BIR] R RLB) R

PLED (%#t#&Ji LED) :

BRI LRI IR BEHE TS © SR IETEZE(FI » Il LED E5E/E »
SAAEN S1/83 HERRIRTEENT » LED By 5 #E0THE « RAiEA S4 HERR IR ZEBLBARE (S5) IFF »
LED /5

HDLED (f###i%E) LED) *
AR AT _EHIRERE S E) LED o BERE IETEE NS B A A RHF » LED EEiE -

BA AT R 25 A TR BB A £ 22 I AR IR e ~ AR %4 ~ iR LED ~
TEREIE ) LED ~ WD\ K EoAh 22 A K o 1 SR T A A P B I B0
R EE AR B ST e I IERERHAT ©
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(SATA3_A1_A2:

{5 »

IR LED Kl \HER: Di':AEhAA:(‘ER AR ER YR LED Bl
(7-pin SPK_PLED1) DUMMY PR RS o
(21 |
fiw@hE 20) oo 8
PLEIIJ+ |
PLED+

PLED-
Serial ATA3 P = SATAS SRS RS
(SATA3_1_2: L EETFAET SATA TERIBH -
H2EE LR =l = B AJE 6.0 Gb/s &
HWHE 13) O s o
(SATA3 3.4 i B R -
E2MELIE = = 2514 AMD® X570 SATA S
fR5E 14) | [‘ 1] < (SATA3_1~4) (EBFIHRISE

HBHE1H
fwHE 15)

(SATA3_A3_A4:
HBHE1H

i
SATA3_A4 SATA3_A2 SATA3_3 SATA3_1

SATA3_A3 SATA3_A1 SATA3_4 SATA3_2

—1

5T 16)
USB 2.0 HEgt It FER_ A — (s -

(9-pin USB_1_2)
(GE2EE1H
iz 25)

Itk USB 2.0 HEEHE AT SR M (A
TR -

USB 3.2 Genl HESf
(19-pin USB3_7_8)

(GE2HE1H
fwHE 10)

P-
USB_PWR
Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

REWR - & B -
% USB 3.2 Genl HESHEE A S 17
R {E R o

X570 Creator
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IntA_P_D+

IntA_P_D-
(19-pin USB3_9_10) '".’:.{5555*&,
NI
(FEZ2HEFE1H ‘””T;i;vigfigkx.
ik 24) |
O[O]o]o]o]o
1 olofolo

!

‘ Vbus
InfA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+

G

D
InfA_P_SSTX-

InfA_P_SSTX+
GND

IntA_P_D-
|bIntA_P_D+

AT C 4 USB 3.2 FER B — BRI C
Gen2 HESt $EHU USB 3.2 Gen2 HEE © It
(20-pin F_USB31_TC_1) P]]ﬁ"ﬂ] HESH 385 USB 3.2 Gen2

(GE2EE1H TAH - DUISRHEERS M USB 3.2
R%E 12) 7 Gen?2 IR o

USB Type-C Cable

AR & E e GN.E’REASA%CF% FHHEA R RS E R
(9-pin HD_AUDIO1) - AR E L o

(FEZHEE1H -
5% 28)

1 ERENTE SR E A E R SN (Jack Sensing) » (R4 L ATEBR AR 1E
HDA 7 BE IEFEESF « GRS F I RAE AR F A L4 %
2. HEE AC’ 97 BFRIENR » FEZHE LI R B R & A pEst -
A. 4 Mic_IN (MIC) :# %% MIC2_L°
B. ¥ Audio_R (RIN) ###% OUT2_R H /¥ Audio_L (LIN) i#i#% OUT2_L°
C. 44 (GND) J#E#ZE #24# (GND) ©
D. MIC_RET J OUT_RET {4 HD EfFfERE - EATFEIE AC’ 97 EARIEIR L
WP o
E. E BB BTHIZE 70 @ » Z5HT{E Realtek HERIENTHAY [FrontMic HE57A#

[HREER)
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R /K B RS

e

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(GE2HE 15

fiw@aE 11)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(GE2HE 15

fiw@aE 23)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(GE2HE 15

e 3)

(SIS

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

A HEHD i = (1 4-Pin /KI5

PR R R o 35T SR
3-Pin BFKIGEE » FEHEE

Pin1-3 °

CPU [EG 258
(4-pin CPU_FAN1)
(GE2HE1H

e 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

A BN ff 4-Pin CPU U

(B ) B - 513
% 3-Pin CPU AL » F1EE
Pin1-3 °

CPU /Kim BT
EE

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(GE2HEE1H

HmoE 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

A B f 4-Pin KIS CPU
JRURR TR o I EEEE 3-Pin
CPU Kim AT » 32
Pin1-3

ATX B EEE
(24-pin ATXPWRI)
(GE2HEE1H

sk 9)

KL K —fH 24-pin ATX
IR EEIE o FEBEH 20-pin
ATX EIRHLFERS » FEFA

Pin 1 J Pin 13 ©
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ATX 12V EF#Z5E

AR AL —#H 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) gg%g 12V B FHEE o #FHA 4-pin
(GE2EEB1H 4 1 ATX FEIFHEIERS > F57A
A% 1) Pin1 J Pin5 ©
il EEE CEEE CPU Y
IR > MIERER R
HIFAR o 1% PCle TR
AL
ATX 12V E{F D'_IU 1S ATX 12V BIREE I
(4-pin ATX12V2) OO G
(GE2HE1H * BRI ERE DL — T
o 2) A LERES ©
SPI'TPM HESt sPi-nas ISR B SP (S HEF- G
(13-pin SPI_TPM_J1) D“"g”yspl - (TPM) it » AT RE LR EETF
(GE2HE1H RSTH B~ BOTIEEE ~ BB RE R
5% 29) AL LLL™™ gz o rom s tuagsn(l
1[Q[o[ololo C|> Mgz % ~ REBNL G A
GlNgPLTPMJ:S# ﬁ@i i ﬁ%%:l/—f °



AMD FAN LED H$t ; AMD FAN LED #E#FFEE:
(4-pin AMD_FAN_ 12VG R B AMD E{EAZR BB RGB LED
LEDI) JERAT o EPLEBENIEAE
(GE2HE1H S8 LED HRRASUR -
e 7) *AMD JElf LED HESHHZ R
—fi&#) RGB LED J&{ -
L Y LISERR T 1R 2t
FAN LED f8#5% » 3 HIIfE#R AT 6E
I -
RGB LED #t 1 It RGB HEEF AL EE RGB
12V G R B

(4-pin RGB_HEADERI)
(FE2HE1H

LED ZEFRAR » ] {H{5 A & 843
& 7& LED FHEASUR -

Az 27) it P LISEIR T I 28
RGB LED ## » 75 RIfE 1
AIREIEE o
* B ETEHESEEHTZREA
B2 52 H -

ATEHE LED HESt P HEST A A S v R

(3 #f ADDR_LED1)
(GF2HEE1H »
HwAE 26)

1
GND
DO_ADDR

vouTt

{2 LED SRR E 4k
LED ZEEHR ©

i P LISEIR S I 28
A ENE LED fEHR - & IR
AIREIEE o

* B ERE RS ZEHIZREA -
BB 53 H

X570 Creator
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DisplayPort 1.4 #ij A AR IR DisplayPort 1.4
(DPIN2) T A\ B2OH o P BEIE AR R

(E2ME1HE DisplayPort fH7A4EE -
ik 30)
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1.5 EEAEIRS
o+ e D (R

PRSI ~ EERR T ~ (PR CMOS Hdt K — 1

BIOS Flashback #t » FIRE(EFEHHBARL /BHPAAHT ~ EEGRHT ~ (PR CMOS (H

BEEHT BIOS °
EeRtgiia B #E ] R 2
(PWRBTN) R BRPARAE ©
(GE2EE1H
HRaE 19)
EiRiereiin B RS P RESE
(RSTBTN) A ©
(GE2EE1H
HREE 21)
&bk CMOS #4481 &b CMOS #Z8f ATRE [ &
(CLRCBTN1) HHERR CMOS {H ©

GELEIE
HeE 17)

ﬁ METIREMER TEATAENETIIE » £ T FE IR A FEAS 0 N A Er (EA -
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BIOS Flashback ¥4t ‘ BIOS Flashback #% #{t A 7%
BIOS

(BIOS_FB1) C {3 FA & B #7 BIOS °
(gﬁ%%% 3 E R ’%ﬁ% 19) Flashback

ASRock BIOS Flashback JJRERTFEEAFA BARH A M AE E 7 BIOS » HZE M CPU 11T ©
FFE(F ] USB BIOS Flashback JIAE » ZERIA N YD ERHELT ©

1.
. 15 BIOS T ZE1E BLF (X1 USB FE B i © ZERETE USB FE B RERIME 25542 FAT32 ©
. zip MR R BIOS T »

. FHAGIE ALK [creativerom ] » ATREEEE X: USBFESTERVIRE KT ©

. 1% 24 pin ZEVRIETERE A T M o AR BB IRHLIERR Y AC FHRY -

2
3
4
5

¢ ASRock ¥l T U8 BIOS £ %€ ¢ http://www.asrock.com ©

* HET NG R o

6. BEEG USB BE S G A USB BIOS Flashback ;HFZHR ©

. #% 1% BIOS Flashback FRII=F o #23% LED GRflaRIE o
. %3 LED (% (EP1# > 7R BIOS Rl EARTERL ©

* A5 LED JESeEfkIE » 7271 BIOS Flashback 198 [ H#(F  AEHEE X USB BE S REREA
USB BIOS Flashback ;#E#5 o

1,
af 1O
@e®

[l
=] =] | = || =]
EI@ = || =

!

4
USB BIOS Flashback i 15




X570 Creator

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Bentuk dan Ukuran ATX
PCB Tembaga 20z

Mendukung seri prosesor AMD AM4 socket Ryzen™ 2000
dan 3000

IR Digital PWM

Desain 14 Fase Daya

AMD X570

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/
4133(0C)/4000(0C)/3866(0C)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC &
non-ECC, memori tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung
memori tanpa buffer DDR4 3600+(0C)/3466(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC*

CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung memori tanpa
buffer DDR4 3466+ (OC)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133
non-ECC*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso), ECC hanya didukung
dengan CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 26 untuk dukungan frekuensi maksimum
DDR4 UDIMM.

» Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU seri AMD Ryzen (Matisse)
+ 3 x Slot PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:satu

pada x16 (PCIE1); dua pada x8 (PCIE1)/x8 (PCIE4); tiga
pada x8 (PCIE1)/x8 (PCIE4)/x4 (PCIE6))*
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Grafis

CPU Seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4/PCIE6:satu
pada Gen3x16 (PCIE1); dua pada Gen3x8 (PCIEL)/
Gen3x8 (PCIE4); tiga pada Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8
(PCIE4) / Gen4x4 (PCIE6))*

CPU seri AMD Ryzen (Picasso)

+ 1x Slot PCI Express x16 (satu pada Gen3x16 (PCIE1) atau
Gen4x4 (PCIE6))*

* Bandwidth PCle tergantung pada CPU yang dipasang.
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

+ 3 x Slot PCI Express 2.0 x1

+ Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 3-Way
CrossFireXTM, dan CrossFireX™

+ Mendukung NVIDIA® Quad SLI™ dan SLI™"

« Mendukung NVIDIA® NVLink™ dengan kartu grafis seri
NVIDIA® GeForce” RTX ganda**

** NVIDIA NVLink Bridge tidak disertakan bersama
kemasan. Silakan beli dari NVIDIA® bila perlu.

** Fitur ini hanya didukung dengan CPU Seri Ryzen (Matisse
dan Pinnacle Ridge).

+ 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul
WiFi-802.11ax (di bagian belakang I/0)

+ 15u Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIEL)

« Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*

* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

+ Default memori bersama 2GB. Memori bersama
maksimum mendukung hingga 16GB.

* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.

+ Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Mendukung Input DisplayPort 1.4 dengan resolusi
maksimum hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 120Hz

* Input DisplayPort 1.4 digunakan untuk menyambungkan
Monitor Tipe C.

+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port
HDMI 2.0 (memerlukan monitor yang kompatibel dengan
HDMI)
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+ Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.0

+ Mendukung HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0 dan
DisplayPort 1.4

+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4

+ Mendukung Microsoft PlayReady”

Audio + Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

+ Mendukung Audio Blu-ray Premium

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

+ Mendukung Purity Sound™ 4
- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio

Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat
- Teknologi Direct Drive
- Pelindung Terisolasi PCB
- Deteksi Impedansi pada port Saluran Keluar
- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Soket Audio Emas
- Konektor Audio Emas 15

+ Mendukung DTS Connect

LAN 1x LAN 10 Gigabit 10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s

(AQUANTIA® AQC107):

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung PXE

1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® I211AT):

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi

+ Mendukung PXE
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LAN Nirkabel .
1/0 Panel .
Belakang .

Intel® 802.11ax WiFi Modul

Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

Mendukung WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 antena untuk mendukung teknologi ragam industri
2 (Transmisi) x 2 (Terima)

Mendukung Bluetooth 5.0 + Kecepatan tinggi kelas IT
Mendukung MU-MIMO

2 x Port Antena

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x Input DisplayPort 1.4

1 x Port SPDIF Out Optik

2 x Port USB 3.2 Gen2 Tipe C (Mendukung Perlindungan ESD)
6 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_5_6.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_5_6.
Port TB_1 dan TB_2.

Penyimpanan .

2 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Tombol BIOS Flashback

Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna
Emas)

4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug

4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061,
mendukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2260/2280/22110 M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
(dengan Matisse) atau Gen3x4 (32 Gb/s) (dengan Pinnacle
Ridge dan Picasso)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_2), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (64 Gb/s)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock
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Konektor + 1 x Input DisplayPort 1.4 (DPIN2)
+ 1x Header SPI TPM
+ 1x Header LED Daya dan Speaker
+ 1xKipas Header LED AMD
* Header LED Kipas AMD yang kompatibel dengan lampu strip
LED RGB biasa.
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
+ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W
+ 1 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin)
(Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin)
(Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_
FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin
sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan
Densitas Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio
Berwarna Emas)
+ 1x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 2x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header Tipe C USB 3.2 Gen2 Panel Depan (Mendukung
Perlindungan ESD)
+ 1xDr. Debug disertai LED
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Fitur BIOS .

Monitor .
Perangkat Keras -

0os

Sertifikasi .

1 x Tombol Daya disertai LED
1 x Tombol Atur Ulang disertai LED
1 x Tombol Clear CMOS

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI

Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, +1,8V, VDDP,

Penyesuaian Multi Voltase

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, VCORE_
NB, DRAM, VPPM, PCH 1,05V

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi

tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena

overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X570 Creator
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
X570 Creator / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
0O EN 300 328 V2.1.1 X1 EN 301 489-17 V3.1.1
0O EN 301893 V2.1.1 0O EN 301 489-3 V2.1.1
0O EN 300220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0O EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 0O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
September 5, 2019
(Date)

P/N: 15G062176001AK V1.1
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